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be registered trademarks or copyrights of their respective companies, and are used
only for identification or explanation and to the owners’ benefit, without intent to

infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this documentation are furnished for
informational use only and subject to change without notice, and should not be
constructed as a commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for
any errors or omissions that may appear in this documentation.

With respect to the contents of this documentation, ASRock does not provide
warranty of any kind, either expressed or implied, including but not limited to
the implied warranties or conditions of merchantability or fitness for a particular
purpose.

In no event shall ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for
any indirect, special, incidental, or consequential damages (including damages for
loss of profits, loss of business, loss of data, interruption of business and the like),
even if ASRock has been advised of the possibility of such damages arising from any
defect or error in the documentation or product.
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This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic substance
controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations passed by the
California Legislature. When you discard the Lithium battery in California, USA, please
follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/

perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com



AUSTRALIA ONLY

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer
Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for
any other reasonably foreseeable loss or damage caused by our goods. You are also entitled
to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the
failure does not amount to a major failure. If you require assistance please call ASRock Tel
: +886-2-28965588 ext.123 (Standard International call charges apply)

The terms HDMI® and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.

Huomil

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535;
7,003,467 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, &
DTS and the Symbol together is a registered trademark & DTS Connect, DTS Interactive,
DTS Neo:PC are trademarks of DTS, Inc. Product includes software.

© DTS, Inc., All Rights Reserved.
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CE Warning

This device complies with directive 2014/53/EU issued by the Commision of the European
Community.

This equipment complies with EU radiation exposure limits set forth for an uncontrolled
environment.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between
the radiator & your body.

Operations in the 5.15-5.35GHz band are restricted to indoor usage only.
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ce

Radio transmit power per transceiver type

Function Frequency Maximum Output Power (EIRP)
2400-2483.5 MHz 18.5 +/-1.5 dbm
5150-5250 MHz 21.5+/-1.5 dbm

18.5+/ -1.5 dbm (no TPC)
21.5+/-1.5 dbm (TPC)
25.5+/-1.5 dbm (no TPC)
28.5 +/-1.5 dbm (TPC)
Bluetooth 2400-2483.5 MHz 8.5+ /-1.5 dbm

WiFi 5250-5350 MHz

5470-5725 MHz
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Motherboard Layout
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No. Description

1 8pin 12V Power Connector (ATX12V1)
4 pin 12V Power Connector (ATX12V2)
Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN3/WP)

w N

4  CPU/ Waterpump Fan Connector (CPU_FAN2/WP)

5 CPU Fan Connector (CPU_FANI)

6  2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A1, DDR4_B1)

7 2x288-pin DDR4 DIMM Slots (DDR4_A2, DDR4_B2)
8 ATX Power Connector (ATXPWRI)

9 USB 3.2 Genl Header (USB3_7_8)

10 Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN1/WP)
11  AMD LED Fan USB Header (USB_5)

12 AMD FAN LED Header (AMD_FAN_LEDI)

13 Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (F_USB31_TC_1)
14  Chassis / Waterpump Fan Connector (CHA_FAN4/WP)
15 SATA3 Connectors (SATA3_1_2)

16 SATA3 Connectors (SATA3_3_4)

17 SATA3 Connectors (SATA3_5_6)

18 SATA3 Connectors (SATA3_7_8)

19 Clear CMOS Button (CLRCBTN2)

20 System Panel Header (PANELI)

21  Power Button (PWRBTNI)

22 Reset Button (RSTBTNI1)

23 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)

24 USB 2.0 Header (USB_1_2)

25 USB 2.0 Header (USB_3_4)

26 Power LED and Speaker Header (SPK_PLED1)

27  Chassis/Water Pump Fan Connector (CHA_FAN2/WP)
28 RGBLED Header (RGB_HEADER1)

29 Addressable LED Header (ADDR_LEDI1)

30 Thunderbolt AIC Header (TBI1)

31 Front Panel Audio Header (HD_AUDIO1)

32 SPITPM Header (SPI_TPM_]J1)
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PS/2 Mouse/Keyboard Port 10 USB 3.2 Gen2 Type-C Port (USB31_TC_1)

2 LAN RJ-45 Port (Intel® I211AT)* 11 USB 3.2 Genl Ports (USB3_5_6)***
3 Central / Bass (Orange) 12 USB 3.2 Genl Ports (USB3_3_4)

4 Rear Speaker (Black) 13 HDMI Port

5  LineIn (Light Blue) 14  Clear CMOS Button

6 Front Speaker (Lime)** 15 USB 3.2 Genl Ports (USB3_1_2)

7 Microphone (Pink) 16  Antenna Ports

8  Optical SPDIF Out Port 17 BIOS Flashback Button

9

USB 3.2 Gen2 Type-A Port
(USB31_TA_1)




* There are two LEDs on each LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED indications.

ACT/LINK LED
SPEED LED

ED

LAN Port

Activity / Link LED

Status Description

Speed LED
Status

Description

Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking Data Activity Orange 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection
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**If you use a 2-channel speaker, please connect the speaker’s plug into “Front Speaker Jack”. See the table below

for connection details in accordance with the type of speaker you use.

Audio Output Front Speaker RearSpeaker Central/Bass LineIn
Channels (No. 6) (No. 4) (No. 3) (No.5)

4 v \% - -

6 v v v --

8 \% \% v \%

% ACPI wake-up function is not supported on USB3_5_6 ports.




Chapter 1 Introduction

Thank you for purchasing ASRock X570 Taichi motherboard, a reliable
motherboard produced under ASRock’s consistently stringent quality control.
It delivers excellent performance with robust design conforming to ASRock’s

commitment to quality and endurance.

content of this documentation will be subject to change without notice. In case any modi-

Q Because the motherboard specifications and the BIOS software might be updated, the

fications of this documentation occur, the updated version will be available on ASRock’s
website without further notice. If you require technical support related to this mother-
board, please visit our website for specific information about the model you are using. You
may find the latest VGA cards and CPU support list on ASRock’s website as well. ASRock
website http://www.asrock.com.

1.1 Package Contents

« ASRock X570 Taichi Motherboard (ATX Form Factor)
« ASRock X570 Taichi Quick Installation Guide

+ ASRock X570 Taichi Support CD

+ 4x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S Card (Optional)

+ 2x ASRock WiFi 2.4/5 GHz Antennas

+ 1x ASRock Screwdriver (Optional)

+ 3 x Screws for M.2 Socket (Optional)

+ 2 x Standoffs for M.2 Sockets (Optional)
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1.2 Specifications

Platform « ATX Form Factor
+ 20z Copper PCB

CPU + Supports AMD AM4 socket Ryzen™ 2000 and 3000 series
processors
« Intersil Digital PWM
+ 14 Power Phase design
« Supports ASRock Hyper BCLK Engine IT

Chipset « AMD X570

Memory + Dual Channel DDR4 Memory Technology

« 4x DDR4 DIMM Slots

« AMD Ryzen series CPUs (Matisse) support DDR4 4666+
(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-
ECC, un-buffered memory*

+ AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge) support DDR4
3600+(0C)/3466(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC
& non-ECC, un-buffered memory*

« AMD Ryzen series CPUs (Picasso) support DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, un-buffered
memory*

* For Ryzen Series CPUs (Picasso), ECC is only supported with
PRO CPUs.

* Please refer to Memory Support List on ASRock’s website for
more information. (http://www.asrock.com/)

* Please refer to page 26 for DDR4 UDIMM maximum
frequency support.

+ Max. capacity of system memory: 128GB

+ 15u Gold Contact in DIMM Slots

Expansion AMD Ryzen series CPUs (Matisse)

Slot + 3 x PCI Express 4.0 x16 Slots (PCIE1/PCIE3/PCIES5: single
at x16 (PCIE1); dual at x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3); triple at x8
(PCIE1) / x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*



Graphics

AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge)

+ 3 x PCI Express x16 Slots (PCIE1/PCIE3/PCIES5: single at
Gen3x16 (PCIE1); dual at Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3);
triple at Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4
(PCIE5))*

AMD Ryzen series CPUs (Picasso)

» 1x PCI Express 3.0 x16 Slot (single at x8 (PCIE1))*

+ 1x PCI Express 4.0 x16 Slot (single at x4 (PCIE5))*

* Supports NVMe SSD as boot disks

+ 2x PCI Express 4.0 x1 Slots

- Supports AMD Quad CrossFireX "™, 3-Way CrossFireX"™
and CrossFireX™

- Supports NVIDIA® Quad SLI"™ and SLI™"

+ Supports NVIDIA® NVLink™ with dual NVIDIA® GeForce®
RTX series graphics cards**

** NVIDIA NVLink Bridge does not come with the package.
Please purchase it from NVIDIA® if necessary.

** This feature is only supported with Ryzen Series CPUs
(Pinnacle Ridge).

+ 1x Vertical M.2 Socket (Key E) with the bundled WiFi-
802.11ax module (on the rear I/O)

+ 15p Gold Contact in VGA PCle Slot (PCIE1)

- Integrated AMD Radeon™ Vega Series Graphics in Ryzen
Series APU*
* Actual support may vary by CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Shared memory default 2GB. Max Shared memory supports
up to 16GB.
* The Max shared memory 16GB requires 32GB system memory
installed.
+ Supports HDMI 2.0 with max. resolution up to 4K x 2K
(4096x2160) @ 60Hz
+ Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 2.0 Ports (Compliant
HDMI monitor is required)
+ Supports HDR (High Dynamic Range) with HDMI 2.0
+ Supports HDCP 2.2 with HDMI 2.0 Port
+ Supports 4K Ultra HD (UHD) playback with HDMI 2.0 Port
+ Supports Microsoft PlayReady”



Audio

LAN

Wireless
LAN

Rear Panel
1/0

7.1 CH HD Audio with Content Protection (Realtek

ALC1220 Audio Codec)

Premium Blu-ray Audio support

Supports Surge Protection

Supports Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC with Differential Amplifier

- NE5532 Premium Headset Amplifier for Front Panel
Audio Connector (Supports up to 600 Ohm headsets)

- Pure Power-In

- Direct Drive Technology

- PCB Isolate Shielding

- Impedance Sensing on Line Out port

- Individual PCB Layers for R/L Audio Channel

- Gold Audio Jacks

- 15 Gold Audio Connector

Supports DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel” I211AT

Supports Wake-On-LAN

Supports Lightning/ESD Protection
Supports Energy Efficient Ethernet 802.3az
Supports PXE

Intel® 802.11ax WiFi Module

Supports IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Supports Dual-Band (2.4/5 GHz)

Supports WiFi6 802.11ax (2.4Gbps)

2 antennas to support 2 (Transmit) x 2 (Receive) diversity
technology

Supports Bluetooth 5.0 + High speed class II

Supports MU-MIMO

2 x Antenna Ports

1 x PS/2 Mouse/Keyboard Port

1x HDMI Port

1 x Optical SPDIF Out Port

1 x USB 3.2 Gen2 Type-A Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)

X570 Taichi
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Storage

Connector

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Type-C Port (10 Gb/s) (Supports ESD
Protection)
+ 6x USB 3.2 Genl Ports (Supports ESD Protection)
* Ultra USB Power is supported on USB3_5_6 ports.
* ACPI wake-up function is not supported on USB3_5_6ports.
+ 1xRJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)
+ 1x Clear CMOS Button
+ 1 x BIOS Flashback Button
+ HD Audio Jacks: Rear Speaker / Central / Bass / Line in /
Front Speaker / Microphone (Gold Audio Jacks)

+ 8x SATA3 6.0 Gb/s Connectors, support RAID (RAID 0,
RAID 1 and RAID 10), NCQ, AHCI and Hot Plug
+ 1xHyper M.2 Socket (M2_1), supports M Key type
2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI
Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s) (with Matisse) or
Gen3x4 (32 Gb/s) (with Pinnacle Ridge and Picasso)*
+ 1x Hyper M.2 Socket (M2_2), supports M Key type
2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)*
+ 1xHyper M.2 Socket (M2_3), supports M Key type
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module
and M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s)*
*If M2_3 is occupied, PCIES5 slot will be disabled
* Supports NVMe SSD as boot disks
* Supports ASRock U.2 Kit

+ 1x SPITPM Header

+ 1xPower LED and Speaker Header

+ 1x AMD Fan LED Header
* The AMD Fan LED Header is compatible with a regular RGB
LED stripe.
*The AMD Fan LED Header supports LED strips of maximum
load of 3A (36W) and length up to 2.5M.

+ 1xRGB LED Header
* Supports in total up to 12V/3A, 36W LED Strip

+ 1x Addressable LED Header
* Supports in total up to 5V/3A, 15W LED Strip

+ 1x CPU Fan Connector (4-pin)
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BIOS
Feature

* The CPU Fan Connector supports the CPU fan of maximum
1A (12W) fan power.
+ 1 x CPU/Water Pump Fan Connector (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The CPU/Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
4 x Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) (Smart Fan
Speed Control)
* The Chassis/ Water Pump Fan supports the water cooler fan of
maximum 2A (24W) fan power.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP,
CHA_FAN3/WP and CHA_FAN4/WP can auto detect if 3-pin
or 4-pin fan is in use.
+ 1x24 pin ATX Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x8 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1x4 pin 12V Power Connector (Hi-Density Power
Connector)
+ 1 x Front Panel Audio Connector (15p Gold Audio
Connector)
+ 1x AMD LED Fan USB Header
+ 1 x Thunderbolt AIC Connector (5-pin) (Supports ASRock
Thunderbolt AIC Card only)
« 2x USB 2.0 Headers (Support 4 USB 2.0 ports) (Supports
ESD Protection)
+ 1x USB 3.2 Genl Header (Supports 2 USB 3.2 Genl ports)
(Supports ESD Protection)
+ 1x Front Panel Type C USB 3.2 Gen2 Header (Supports ESD
Protection)
+ 1xDr. Debug with LED
+ 1x Power Button with LED
+ 1x Reset Button with LED
+ 1x Clear CMOS Button

« AMI UEFI Legal BIOS with GUI support
+ Supports “Plug and Play”
+ ACPI 5.1 compliance wake up events

11
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Hardware
Monitor

0os

Certifica-
tions

Supports jumperfree

SMBIOS 2.3 support

CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD _
CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP Voltage Multi-

adjustment

Temperature Sensing: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,
Chassis/Water Pump Fans

Fan Tachometer: CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/
Water Pump Fans

Quiet Fan (Auto adjust chassis fan speed by CPU tempera-
ture): CPU, CPU/Water Pump, Chassis, Chassis/Water
Pump Fans

Fan Multi-Speed Control: CPU, CPU/Water Pump, Chassis,
Chassis/Water Pump Fans

Voltage monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VD-
DCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V,
VDDP

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC, CE
ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using third-party

overclocking tools. Overclocking may affect your system’s stability, or even cause damage to
the components and devices of your system. It should be done at your own risk and expense.
We are not responsible for possible damage caused by overclocking.



1.3 WiFi-802.11ax Module and ASRock WiFi 2.4/5 GHz
Antenna

WiFi-802.11ax + BT Module

This motherboard comes with an exclusive WiFi 802.11 a/b/g/n/ax + BT v5.0
module (pre-installed on the rear I/O panel) that offers support for WiFi 802.11 a/b/
g/n/ax connectivity standards and Bluetooth v5.0. WiFi + BT module is an easy-to-
use wireless local area network (WLAN) adapter to support WiFi + BT. Bluetooth
v5.0 standard features Smart Ready technology that adds a whole new class of
functionality into the mobile devices. BT 5.0 also includes Low Energy Technology
and ensures extraordinary low power consumption for PCs. The 2T2R WiFi
solution sets a WiFi high speed standard and offers max link rate up to 2.4Gbps.

* The transmission speed may vary according to the environment.

X570 Taichi
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Chapter 2 Installation

This is an ATX form factor motherboard. Before you install the motherboard, study

the configuration of your chassis to ensure that the motherboard fits into it.

Pre-installation Precautions

Take note of the following precautions before you install motherboard components

or change any motherboard settings.

Make sure to unplug the power cord before installing or removing the motherboard.
Failure to do so may cause physical injuries to you and damages to motherboard
components.

In order to avoid damage from static electricity to the motherboard’s components,
NEVER place your motherboard directly on a carpet. Also remember to use a grounded
wrist strap or touch a safety grounded object before you handle the components.

Hold components by the edges and do not touch the ICs.

Whenever you uninstall any components, place them on a grounded anti-static pad or
in the bag that comes with the components.

When placing screws to secure the motherboard to the chassis, please do not over-
tighten the screws! Doing so may damage the motherboard.



2.1 Installing the CPU

ﬁ Unplug all power cables before installing the CPU.

N /
/4
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2.2 Installing the CPU Fan and Heatsink

After you install the CPU into this motherboard, it is necessary to install a larger
heatsink and cooling fan to dissipate heat. You also need to spray thermal grease
between the CPU and the heatsink to improve heat dissipation. Make sure that the
CPU and the heatsink are securely fastened and in good contact with each other.

ﬁ Please turn off the power or remove the power cord before changing a CPU or heatsink.

Installing the CPU Box Cooler SR1

17
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Installing the AM4 Box Cooler SR2

19
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RGB LED Cable

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on
your motherboard. Please refer to page 36 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_
FAN_LEDI).

21



Installing the AM4 Box Cooler SR3
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Please note that only one cable should be used at a time in this step.
If you select AMD_FAN_LEDI, please install ASRock utility "ASRock Polychrome SYNC".
If you select USB connector, please install AMD utility "SR3 Settings Software".

*The diagrams shown here are for reference only. The headers might be in a different position on your
motherboard. Please refer to page 36 for the orientation of AMD Fan LED Header (AMD_FAN_LED]1)
and page 32 for the orientation of AMD LED Fan USB Header (USB_5).

25
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2.3 Installing Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 288-pin DDR4 (Double Data Rate 4) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology.

~

. For dual channel configuration, you always need to install identical (the same
brand, speed, size and chip-type) DDR4 DIMM pairs.
ﬁ 2. Itis unable to activate Dual Channel Memory Technology with only one or three
memory module installed.
3. Itis not allowed to install a DDR, DDR2 or DDR3 memory module into a DDR4
slot; otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.
4. We suggest that you install the memory modules on DDR4_A2 and DDR4_B2 first
for better DRAM compatibility on 2 DIMM:s configuration.

AMD non-XMP Memory Frequency Support

Ryzen Series CPUs (Matisse):

UDIMM Memory Slot Frequency

A2 (Mhz)
- SR - - 3200
- DR - - 3200
- SR - SR 3200
- DR - DR 3200

SR SR SR SR 2933
SR/DR DR  SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 2667

Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 B1 (Mhz)
- SR - - 2933
- DR - - 2933
- SR - SR 2933
- DR - DR 2933
SR SR SR SR 2933
SR/DR DR SR/DR DR 2667

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR  2133-2400
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Ryzen Series CPUs (Picasso):

UDIMM Memory Slot Frequency
A2 (Mhz)

- SR - - 2933

- DR - - 2667

- SR - SR 2667

- DR - DR 2400
SR SR SR SR 2133
SR/DR DR  SR/DR DR 1866

SR/DR  SR/DR  SR/DR  SR/DR 1866

SR: Single rank DIMM, 1Rx4 or 1Rx8 on DIMM module label
DR: Dual rank DIMM, 2Rx4 or 2Rx8 on DIMM module label

27
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A

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent damage to
the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot at incorrect
orientation.
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2.4 Expansion Slots (PCl Express Slots)

There are 5 PCI Express slots on the motherboard.

or the power cord is unplugged. Please read the documentation of the expansion card and
make necessary hardware settings for the card before you start the installation.

c Before installing an expansion card, please make sure that the power supply is switched off

PCle slots:

PCIE1 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x16 lane width graphics cards.
PCIE2 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE3 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x8 lane width graphics cards.
PCIE4 (PCle 4.0 x1 slot) is used for PCI Express x1 lane width cards.

PCIE5 (PCle 4.0 x16 slot) is used for PCI Express x4 lane width graphics cards.
*If PCIES5 slot is occupied, M2_3 will be disabled.

PCle Slot Configurations
PCIE1 PCIE3 PCIE5
Ryzen Series CPUs (Matisse) Gen4x8 Gen4x8 Gen4x4
Ryzen Series CPUs (Pinnacle Ridge) Gen3x8 Gen3x8 Gen4x4
Gen3x8 N/A N/A
Ryzen Series CPUs (Picasso) ~  ~~~~ "~~~ "~~~ """ """ “" """~~~ "~~~
N/A N/A Gen4x4

chussisfun connector (CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/WP or

Q For a better thermal environment, please connect a chassis fan to the motherboard’s
CHA_FAN4/WP ) when using multiple graphics cards.

29
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are setup. When the jumper cap is placed on
the pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap is placed on the pins, the jumper is
“Open”.

W

Short Open
Clear CMOS Jumper Short: Clear CMOS
(CLRCMOSI) Open: Default

2opi
(see p.1, No. 23) pin jumper

CLRCMOSI allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system setup
parameters. To clear and reset the system parameters to default setup, please
turn off the computer and unplug the power cord, then use a jumper cap to short
the pins on CLRCMOSI for 3 seconds. Please remember to remove the jumper
cap after clearing the CMOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

Q The Clear CMOS Button has the same function as the Clear CMOS jumper.
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2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place jumper caps over these
headers and connectors. Placing jumper caps over the headers and connectors will cause
permanent damage to the motherboard.

System Panel Header PLED: Connect the power
(9-pin PANELI)
(see p.1, No. 20)

button, reset button and
system status indicator on
the chassis to this header

according to the pin

HDLED+ assignments below. Note
the positive and negative
pins before connecting
the cables.

PWRBTN (Power Button):
Connect to the power button on the chassis front panel. You may configure the way to turn
off your system using the power button.

RESET (Reset Button):
Connect to the reset button on the chassis front panel. Press the reset button to restart the
computer if the computer freezes and fails to perform a normal restart.

PLED (System Power LED):

Connect to the power status indicator on the chassis front panel. The LED is on when the
system is operating. The LED keeps blinking when the system is in S1/S3 sleep state. The
LED is off when the system is in $4 sleep state or powered off (S5).

HDLED (Hard Drive Activity LED):
Connect to the hard drive activity LED on the chassis front panel. The LED is on when the
hard drive is reading or writing data.

The front panel design may differ by chassis. A front panel module mainly consists of power
button, reset button, power LED, hard drive activity LED, speaker and etc. When connect-

ing your chassis front panel module to this header, make sure the wire assignments and the

pin assignments are matched correctly.
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Power LED and Speaker
Header

(7-pin SPK_PLED1)

(see p.1, No. 26)

SPEAKER

DUMMY
DUMMY
v |

olo
Q

PLED+ |
PLED+

PLED-

Please connect the
chassis power LED and
the chassis speaker to this
header.

Serial ATA3 Connectors
(SATA3_1_2:

see p.1, No. 15)
(SATA3_3_4:

see p.1, No. 16)
(SATA3_5_6:

see p.1, No. 17)
(SATA3_7_8:

see p.1, No. 18)

=1 i——1 ———1 I——]

SATA3_7 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

i)

g [Ir

J [r

d [r
SATA3_8 SATA3_5 SATA3_ 3 SATA3_f

These eight SATA3
connectors support SATA
data cables for internal
storage devices with up to
6.0 Gb/s data transfer rate.

AMD LED Fan USB

This header is used for

Header GND connecting the USB
P- P+
(4-pin USB_5) USB_PWR connector on the AMD
(see p.1, No. 11) SR3 Heatsink.
USB 2.0 Headers USB_PWR There are two headers
5.

(9-pin USB_1_2)
(see p.1, No. 24)
(9-pin USB_3_4)
(see p.1, No. 25)

on this motherboard.
Each USB 2.0 header can

support two ports.

USB 3.2 Genl Header
(19-pin USB3_7_8)
(see p.1,No.9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+

Dummy

There is a header on this
motherboard. This USB
3.2 Genl header can
support two ports.



X570 Taichi

Front Panel Type C USB There is one Front

3.2 Gen2 Header Panel Type C USB 3.2

(20-pin F_USB31_TC_1) Gen2 Header on this

(see p.1, No. 13) motherboard. This header
7 is used for connecting a

USB 3.2 Gen2 module for
USB Type-C Cable additional USB 3.2 Gen2

ports.

Front Panel Audio Header o This header is for
(9-pin HD_AUDIOL1) PR et connecting audio devices
(see p.1, No. 31) \OUT’RET to the front audio panel.

o] Jo

[olo]o[o[o
‘ [ Tourz.t
J_SENSE
ouT2_ R
MIC2_R
MIC2_L

S

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on the chassis must sup-

port HDA to function correctly. Please follow the instructions in our manual and chassis
manual to install your system.

. If you use an AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio header by the

steps below:

A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).

D. MIC_RET and OUT_RET are for the HD audio panel only. You don’t need to connect
them for the AC’97 audio panel.

E. To activate the front mic, go to the “FrontMic” Tab in the Realtek Control panel and
adjust “Recording Volume”.

Chassis Water Pump Fan  ran_seep_conTroL 4 This motherboard

Connectors CHSXST\?‘&E:ESE i provides four 4-Pin water

(4-pin CHA_FAN1/WP) o ' cooling chassis fan

(see p.1, No. 10) connectors. If you plan to
connect a 3-Pin chassis

(4-pin CHA_FAN2/WP) v vorrace water cooler fan, please

(see p.1, No. 27) FAN;;:EES[;EED;ONTROL connect it to Pin 1-3.

(4-pin CHA_FAN3/WP)

(see p.1, No. 3) Y]
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(4-pin CHA_FAN4/WP)

(see p.1, No. 14)

SwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

CPU Fan Connector

(4-pin CPU_FANT1)
(see p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

This motherboard pro-
vides a 4-Pin CPU fan
(Quiet Fan) connector.
If you plan to connect a
3-Pin CPU fan, please

connect it to Pin 1-3.

CPU Water Pump Fan

Connector

(4-pin CPU_FAN2/WP)

(see p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

This motherboard
provides a 4-Pin water
cooling CPU fan
connector. If you plan
to connect a 3-Pin CPU
water cooler fan, please

connect it to Pin 1-3.

ATX Power Connector
(24-pin ATXPWRI)

(see p.1, No. 8)

This motherboard pro-
vides a 24-pin ATX power
connector. To use a 20-pin
ATX power supply, please
plug it along Pin 1 and Pin
13.

ATX 12V Power
Connector
(8-pin ATX12V1)
(see p.1, No. 1)

34

This motherboard pro-
vides an 8-pin ATX 12V
power connector. To use a
4-pin ATX power supply,
please plug it along Pin 1
and Pin 5.

*Warning: Please make
sure that the power cable
connected is for the CPU
and not the graphics
card. Do not plug the
PCle power cable to this

connector.



ATX 12V Power
Connector
(4-pin ATX12V2)
(see p.1, No. 2)

Ul

Please connect an ATX
12V power supply to this
connector.

*The power supply plug
fits into this connector in

only one orientation.

SPI TPM Header
(13-pin SPI_TPM_]J1)
(see p.1, No. 32)

[e)(e](e)
[®)

This connector supports SPI
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely store
keys, digital certificates, pass-
words, and data. A TPM system
also helps enhance network
security, protects digital
identities, and ensures platform
integrity.

Thunderbolt AIC
Connector
(5-pin TBI)

(see p.1, No. 30)

Please connect a Thunderbolt™
add-in card (AIC) to the
Thunderbolt AIC connector via
the GPIO cable.

*Please install the Thunderbolt™
AIC card to PCIE5 (default
slot).

*For the further information,

please visit www.asrock.com.
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AMD FAN LED Header

(4-pin AMD_FAN_

LED1)

(see p.1, No. 12) 7

AMD FAN LED Header is used
to connect RGB LED

extension cable that comes with
AMD heatsink. The cable
connection allows users to choose
from various LED lighting
effects.

*The AMD Fan LED Header is
compatible with a regular RGB
LED stripe.

Caution: Never install the FAN
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may

be damaged.

RGB LED Header 1
(4-pin RGB_HEADER1) 12vG R B
(see p.1, No. 28)

This RGB header is used to
connect RGB LED extension
cable which allows

users to choose from various LED
lighting effects.

Caution: Never install the RGB
LED cable in the wrong orienta-
tion; otherwise, the cable may
be damaged.

*Please refer to page 54 for
further instructions on this
header.

Addressable LED Header 1
(3-pin ADDR_LED1) GND
DO_ADDR

(see p.1, No. 29) vouT

This header is used to connect
Addressable LED extension cable
which allows users to choose
from various LED lighting
effects.

Caution: Never install the
Addressable LED cable in the
wrong orientation; otherwise,
the cable may be damaged.
*Please refer to page 55 for
further instructions on this
header.



X570 Taichi

2.7 Smart Switches

The motherboard has four smart switches: Power Button, Reset Button and Clear
CMOS Buttons , allowing users to quickly turn on/off the system, reset the system
or clear the CMOS values.

Power Button Power Button allows users
(PWRBTN) to quickly turn on/off the
(see p.1, No. 21) system.
Reset Button Reset Button allows
(RSTBTN) users to quickly reset the
(see p.1, No. 22) system.
Clear CMOS Buttons ° ° Clear CMOS Buttons
(CLRCBTN1) . allow users to quickly

e o

(see p.3, No. 14) clear the CMOS values.
(CLRCBTN2)

(see p.1,No. 19)

This function is workable only when you power off your computer and unplug the power

supply.
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BIOS Flashback Button ‘ BIOS Flashback Switch allows users
(BIOS_FB1) BIOS to flash the BIOS.
(see p.3, No. 17) Flashback

ASRock BIOS Flashback feature allows you to update BIOS without powering on the system, even
without CPU.

To use the USB BIOS Flashback function, Please follow the steps below.

—

. Download the latest BIOS file from ASRock's website : http://www.asrock.com.
. Copy the BIOS file to your USB flash drive. Please make sure the file system of

your USB flash drive must be FAT32.
. Extract BIOS file from the zip file.

]

- W

Rename the file to “creative.rom” and save it to the root directory of X: USB flash drive.

v

. Plug the 24 pin power connector to the motherboard. Then turn on the power supply's AC
switch.
*There is no need to power on the system.
Then plug your USB drive to the USB BIOS Flashback port.
Press the BIOS Flashback Switch for about three seconds. Then the LED starts to blink.
. Wait until the LED stops blinking, indicating that BIOS flashing has been completed.
*If the LED light turns solid green, this means that the BIOS Flashback is not
operating properly. Please make sure that you plug the USB drive to the USB BIOS Flashback
port.

© N o

al JO
OIOIO

& |

1l

USB BIOS Flashback port
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2.8 Dr. Debug

Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even
easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.

(o 1. [} Description

0x10 PEI_CORE_STARTED
0x11 PEI_CAR_CPU_INIT
0x15 PEI_CAR_NB_INIT

0x19 PEI_CAR_SB_INIT

0x31 PEI_MEMORY_INSTALLED
0x32 PEI_CPU_INIT

0x33 PEI_CPU_CACHE_INIT
0x34 PEI_CPU_AP_INIT

0x35 PEI_CPU_BSP_SELECT
0x36 PEI_CPU_SMM_INIT
0x37 PEI_MEM_NB_INIT
0x3B PEI_MEM_SB_INIT

0x4F PEI_DXE_IPL_STARTED
0x60 DXE_CORE_STARTED
0x61 DXE_NVRAM_INIT
0x62 DXE_SBRUN_INIT
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0x63

0x68

0x69

0x6A

0x70

0x71

0x72

0x78

0x79

0x90

0x91

0x92

0x93

0x94

0x95

0x96

0x97

0x98

DXE_CPU_INIT

DXE_NB_HB_INIT

DXE_NB_INIT

DXE_NB_SMM_INIT

DXE_SB_INIT

DXE_SB_SMM_INIT

DXE_SB_DEVICES_INIT

DXE_ACPI_INIT

DXE_CSM_INIT

DXE_BDS_STARTED

DXE_BDS_CONNECT_DRIVERS

DXE_PCI_BUS_BEGIN

DXE_PCI_BUS_HPC_INIT

DXE_PCI_BUS_ENUM

DXE_PCI_BUS_REQUEST_RESOURCES

DXE_PCI_BUS_ASSIGN_RESOURCES

DXE_CON_OUT_CONNECT

DXE_CON_IN_CONNECT



0x99

0x9A

0x9B

0x9C

0x9D

0xA0

0xA1l

0xA2

0xA3

0xA4

0xA5

0xA6

0xA7

0xA8

0xA9

0xAB

0xAD

0xAE

DXE_SIO_INIT

DXE_USB_BEGIN

DXE_USB_RESET

DXE_USB_DETECT

DXE_USB_ENABLE

DXE_IDE_BEGIN

DXE_IDE_RESET

DXE_IDE_DETECT

DXE_IDE_ENABLE

DXE_SCSI_BEGIN

DXE_SCSI_RESET

DXE_SCSI_DETECT

DXE_SCSI_ENABLE

DXE_SETUP_VERIFYING_PASSWORD

DXE_SETUP_START

DXE_SETUP_INPUT_WAIT

DXE_READY_TO_BOOT

DXE_LEGACY_BOOT

X570 Taichi
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0xAF

0xBO

0xB1

0xB2

0xB3

0xB4

0xB5

0xB6

0xB7

0xFO0

0xF1

0xF2

0xF3

0xF4

0xEO0

0xE1

0xE2

DXE_EXIT_BOOT_SERVICES

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_BEGIN

RT_SET_VIRTUAL_ADDRESS_MAP_END

DXE_LEGACY_OPROM_INIT

DXE_RESET_SYSTEM

DXE_USB_HOTPLUG

DXE_PCI_BUS_HOTPLUG

DXE_NVRAM_CLEANUP

DXE_CONFIGURATION_RESET

PEI_RECOVERY_AUTO

PEI_RECOVERY_USER

PEI_RECOVERY_STARTED

PEI_RECOVERY_CAPSULE_FOUND

PEI_RECOVERY_CAPSULE_LOADED

PEI_S3_STARTED

PEI_S3_BOOT_SCRIPT

PEI_S3_VIDEO_REPOST
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0xE3

0x50

0x53

0x55

0x57

0x58

0x59

0x5A

0x5B

0xDO0

0xD1

0xD2

0xD3

0xD4

0xD5

0xD6

0xD7

PEI_S3_OS_WAKE

PEI_MEMORY_INVALID_TYPE

PEI_MEMORY_NOT_DETECTED

PEI_MEMORY_NOT_INSTALLED

PEI_CPU_MISMATCH

PEI_CPU_SELF_TEST_FAILED

PEI_CPU_NO_MICROCODE

PEI_CPU_ERROR

PEI_RESET_NOT_AVAILABLE

DXE_CPU_ERROR

DXE_NB_ERROR

DXE_SB_ERROR

DXE_ARCH_PROTOCOL_NOT_AVAILABLE

DXE_PCI_BUS_OUT_OF_RESOURCES

DXE_LEGACY_OPROM_NO_SPACE

DXE_NO_CON_OUT

DXE_NO_CON_IN
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0xD8

0xD9

0xDA

0xDB

0xDC

0xE8

0xE9

0xEA

0xEB

DXE_INVALID_PASSWORD

DXE_BOOT_OPTION_LOAD_ERROR

DXE_BOOT_OPTION_FAILED

DXE_FLASH_UPDATE_FAILED

DXE_RESET_NOT_AVAILABLE

PEI_MEMORY_S3_RESUME_FAILED

PEI_S3_RESUME_PPI_NOT_FOUND

PEI_S3_BOOT_SCRIPT_ERROR

PEI_S3_OS_WAKE_ERROR



X570 Taichi

2.9 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_1)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_1) supports SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen4x4 (64 Gb/s) (with Raven Ridge and Pinnacle Ridge) or Gen3 x2 (16 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1
ﬂ Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
% and the screw.

F (3 f Step 2
f o !
Depending on the PCB type and
ﬂ length of your M.2_SSD (NGFF)
module, find the corresponding nut
—Q— location to be used.

~©
-©
-0

Nut Location A B C
PCB Length 4.2cm 6cm 8cm
Module Type Type 2242  Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2

)
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw

as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk PCle SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Intel PCle SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB

Intel SATA 540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston PCle Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung PCle Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
Samsung PCle SM951 (NVME) /512GB

Samsung PCle SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
ADATA PCle ASX8000NP-512GM-C/ 512GB
ADATA PCle ASX7000NP-512GT-C/ 512GB

ADATA SATA ASU800NS38-512GT-C / 512GB

Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink SATA ezlink P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston SATA Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
Kingston PCle SKC1000/480G

Kingston PClIe SKC1000/960GB NVME

LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR PCle PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G

SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend  SATA TS512GMTS800 / 512GB

V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WD PCle WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.10 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_2)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_2) supports M.2 PCI Express module up to Gen4x4 (64 Gb/s).

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

This motherboard supports M.2_SSD
© @ (NGFF) module type 2260 and 2280
f J only. Prepare a proper PCB lenth of

module, the screw and the standoff.

Step 2

Depending on the PCB type and
length of your M.2_SSD (NGFF)

module, find the corresponding nut

location to be used.

=

N

.
=0

.

Nut Location A B
PCB Length 6cm 8cm
Module Type Type2260  Type 2280
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films
7 on the bottom side of the M.2
heatsink before you install a M.2
SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver

to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw
as this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

Vendor Interface P/N

SanDisk PCle

Intel PCle
Intel PCle
Intel PCle

Kingston PClIe
Samsung PClIe
Samsung PClIe
Samsung PCle
ADATA PCle
ADATA PCle
Kingston PClIe
Kingston PCle
PLEXTOR PCle
WD PCle

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website

SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB
Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
SM951 (NVME) /512GB

SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ASX8000NP-512GM-C / 512GB
ASX7000NP-512GT-C/ 512GB
SKC1000/480G

SKC1000/960GB NVME

PX-512M8PeG/ 512GB
WDS512G1X0C-00ENX0 (NVME) / 512GB

for details: http://www.asrock.com



X570 Taichi

211 M.2_SSD (NGFF) Module Installation Guide (M2_3)

The M.2, also known as the Next Generation Form Factor (NGFF), is a small size and
versatile card edge connector that aims to replace mPCle and mSATA. The Hyper M.2
Socket (M2_3) supports M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to
Gen4x4 (64 Gb/s).

* If M2_3 is occupied, PCIE5 slot will be disabled.

Installing the M.2_SSD (NGFF) Module

Step 1

Prepare a M.2_SSD (NGFF) module
and the screw.

F L5 Step 2

{

Depending on the PCB type and
ngth of your M.2_SSD (NGFF)

odule, find the corresponding nut

location to be used.

Nut Location A B C D E
PCB Length 3cm 4.2cm 6cm 8cm 1lcm
Module Type Type2230  Type2242  Type2260  Type2280  Type 22110
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Step 3

Before installing a M.2 (NGFF) SSD
module, please loosen the screws to
remove the M.2 heatsink.

*Please remove the protective films on
the bottom side of the M.2 heatsink

~J before you install a M.2 SSD module.

Step 4

Prepare the M.2 standoff that comes
with the package. Then hand tighten
the standoff into the desired nut
location on the motherboard. Align
and gently insert the M.2 (NGFF)
SSD module into the M.2 slot. Please
be aware that the M.2 (NGFF) SSD

module only fits in one orientation.

52

Step 5

Tighten the screw with a screwdriver
to secure the module into place.
Please do not overtighten the screw as

this might damage the module.
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M.2_SSD (NGFF) Module Support List

SanDisk PCle SanDisk-SD6PP4M-128G( Gen2 x2)
Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF256G7 (nvme)
Intel PCle INTEL 6000P-SSDPEKKF512G7 (nvme)
Intel PCle SSDPEKKF512G7 NVME / 512GB

Intel SATA 540S-SSDSCKKW240H6 / 240GB
Kingston PCle Kingston SHPM2280P2 / 240G (Gen2 x4)
Samsung PClIe Samsung XP941-MZHPU512HCGL(Gen2x4)
Samsung PCle SM951 (NVME) /512GB

Samsung PCle SM951 (MZHPV512HDGL) / 512GB
ADATA SATA ADATA - AXNS381E-128GM-B
ADATA PCle ASX8000NP-512GM-C/ 512GB
ADATA PCle ASX7000NP-512GT-C/ 512GB

ADATA SATA ASU800NS38-512GT-C / 512GB

Crucial SATA Crucial-CT240M500SSD4-240GB
ezlink SATA ezlink P51B-80-120GB

Intel SATA INTEL 540S-SSDSCKKW240H6-240GB
Kingston SATA Kingston SM2280S3G2/120G - Win8.1
Kingston SATA Kingston-RBU-SNS8400S3 / 180GD
Kingston PClIe SKC1000/480G

Kingston PCle SKC1000/960GB NVME

LITEON SATA LITEON LJH-256V2G-256GB (2260)
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M6G-2260-128GB
PLEXTOR SATA PLEXTOR PX-128M7VG-128GB
PLEXTOR PCle PX-512M8PeG/ 512GB

SanDisk SATA SanDisk X400-SD8SN8U-128G

SanDisk SATA Sandisk Z400s-SD8SNAT-128G-1122
SanDisk SATA SanDisk-SD6SN1M-128G

Transcend  SATA Transcend TS256GMTS800-256GB
Transcend  SATA TS512GMTS800 / 512GB

V-Color SATA V-Color 120G

V-Color SATA V-Color 240G

WD SATA WD GREEN WDS240G1G0B-00RC30
WD PCle WDS512G1X0C-00ENXO0 (NVME) / 512GB

For the latest updates of M.2_SSD (NFGG) module support list, please visit our website
for details: http://www.asrock.com
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2.12 ASRock Polychrome SYNC

ASRock Polychrome SYNC is a lighting control utility specifically designed for unique indi-
viduals with sophisticated tastes to build their own stylish colorful lighting system. Simply by

connecting the LED strip, you can customize various lighting schemes and patterns, including

Static, Breathing, Strobe, Cycling, Music, Wave and more.

Connecting the LED Strip
Connect your RGB LED strip to the RGB LED Header (RGB_HEADER1) on the motherboard.

BE

O
NSReck
= wm FEE

SRR |
O RGB_HEADER1
Iml ’—‘ irmliall |-
— ot g R
—f— Ve R B
—— -
m mm| |OOm

2]

@

1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be
A damaged.
2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to
motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports standard 5050 RGB LED strip (12V/G/R/B), with a
maximum power rating of 3A (12V) and length within 2 meters.



Connecting the Addressable RGB LED Stri

X570 Taichi

Connect your Addressable RGB LED strip to the Addressable LED Header (ADDR_LED1) on

the motherboard.

E
B
g

HE

\ 4

EEOH”

X570 Taichi
———————F
= wm

NSReck

g

=
=

ADDR_LED1

GND
DO_ADDR
vouT

f} 1. Never install the RGB LED cable in the wrong orientation; otherwise, the cable may be

damaged.

2. Before installing or removing your RGB LED cable, please power off your system and
unplug the power cord from the power supply. Failure to do so may cause damages to

motherboard components.

1. Please note that the RGB LED strips do not come with the package.
2. The RGB LED header supports WS2812B addressable RGB LED strip (5V/Data/
GND), with a maximum power rating of 3A (5V) and length within 2 meters.
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ASRock Polychrome SYNC Utility

Now you can adjust the RGB LED color through the ASRock RGB LED utility. Download
this utility from the ASRock Live Update & APP Shop and start coloring your PC style

your way!

Toggle on/off the
RGB LED switch

Sync RGB LED effects
for all LED regions of
the motherboard

¥ Apply All

LED Channel: Chipset Heatsink

Static

Drag the tab to customize your

preference.

Select a RGB LED light effect

from the drop-down menu.



1 Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich fiir das X570 Taichi von ASRock entschieden haben - ein
zuverlédssiges Motherboard, das konsequent unter der strengen Qualitatskontrolle von
ASRock hergestellt wurde. Es liefert ausgezeichnete Leistung mit robustem Design, das
ASRock Streben nach Qualitdt und Bestandigkeit erfillt.

kann der Inhalt dieser Dokumentation ohne Ankiindigung geiindert werden. Falls diese Dokumen-
tation irgendwelchen Anderungen unterliegt, wird die aktualisierte Version ohne weitere Hinweise
auf der ASRock-Webseite zur Verfiigung gestellt. Sollten Sie technische Hilfe in Bezug auf dieses
Motherboard benatigen, erhalten Sie auf unserer Webseite spezifischen Informationen iiber das
von Ihnen verwendete Modell. Auch finden Sie eine aktuelle Liste unterstiitzter VGA-Karten und
Prozessoren auf der ASRock-Webseite: ASRock-Webseite http://www.asrock.com.

Q Da die technischen Daten des Motherboards sowie die BIOS-Software aktualisiert werden konnen,

1.1 Lieferumfang

«  ASRock X570 Taichi-Motherboard (ATX-Formfaktor)
+ ASRock X570 Taichi - Schnellinstallationsanleitung

+ ASRock X570 Taichi-Support-CD

+ 4x Serial-ATA- (SATA) Datenkabel (optional)

+ 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S-Karte (optional)

+ 2 ASRock-WiFi-2,4/5-GHz-Antennen

+ 1 x ASRock-Schraubendreher (optional)

+ 3 x Schrauben fiir M.2-Sockel (optional)

2 x Abstandhalter fiir M.2-Sockel (optional)

X570 Taichi
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1.2 Technische Daten

Plattform

Prozessor

Chipsatz

Speicher

Erweiter-
ungssteck-
platz

+ ATX-Formfaktor
« Platine mit zwei Unzen Kupfergehalt

« Unterstiitzt AMD-AM4-Sockel fiir Prozessoren der Serie Ryzen™
2000 und 3000

- Intersil-Digital- PWM

+ 14-Leistungsphasendesign

« Unterstiitzt ASRock Hyper-BCLK-Engine IT

- AMD X570

+ Dualkanal-DDR4-Speichertechnologie

+ 4 x DDR4-DIMM-Steckplatze

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Matisse) unterstiitzen DDR4
4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133
(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC und non-ECC,
ungepufferter Speicher*

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge) unterstiitzen
DDR4 3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC und
non-ECC, ungepufferter Speicher*

+ Prozessoren der AMD-Ryzen-Serie (Picasso) unterstiitzen DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, ungepuff-
erter Speicher*

* Fiir Prozessoren der Ryzen-Serie (Picasso), ECC wird nur mit
PRO-Prozessoren unterstiitzt.

* Weitere Informationen finden Sie in der Speicherkompatibilitatsliste
auf der ASRock-Webseite. (http://www.asrock.com/)

* Bitte beachten Sie Seite 26 fiir die maximal unterstiitzte Frequenz
von DDR4-UDIMM.

« Systemspeicher, max. Kapazitt: 128GB

+ 15-p-Goldkontakt in DIMM-Steckplitze

CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Matisse)

+ 3 x PCI-Express 4.0-x16-Steckpldtze (PCIE1/PCIE3/PCIE5: einzeln
bei x16 (PCIEL); doppelt bei x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3); dreifach bei
x8 (PCIEL) / x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*

CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Pinnacle Ridge)

+ 3 x PCI-Express -x16-Steckplitze (PCIE1/PCIE3/PCIE5: einzeln
bei Gen3x16 (PCIE1); doppelt bei Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8
(PCIE3); dreifach bei Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4
(PCIE5))*
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CPUs der AMD-Ryzen-Serie (Picassoge)
1 x PCI-Express-3.0-x16-Steckplatz (einzeln bei x8 (PCIE1))*
1 x PCI-Express-4.0-x16-Steckplatz (einzeln bei x4 (PCIE5))*
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
+ 2 x PCI-Express-4.0-x1-Steckplatz
. Unterstiitzt AMD Quad CrossFireX"™, 3—Wege—CrossFireXTM und
CrossFireX™
- Unterstiitzt NVIDIA® Quad SLI™" und SLI™"
- Unterstiitzt NVIDIA® NVLink™ mit zwei Grafikkarten der
NVIDIA®-GeForce®-RTX-Serie**
** NVIDIA-NVLink-Bridge wird nicht mitgeliefert. Bei Bedarf bitte
von NVIDIA® kaufen.
** Diese Funktion wird nur mit CPUs der Ryzen-Serie (Pinnacle
Ridge) unterstiitzt.
1 xvertikaler M.2-Sockel (Key E) mit dem mitgelieferten 802.11ax-
WLAN-Modul (an den riickseitigen I/O)
+ 15-u-Goldkontakt in VGA-PCle-Steckplatz (PCIE1)

- Integrierte Grafikkarte der AMD-Radeon™-Vega-Serie in APU
der Ryzen-Serie*

Grafik-

karte
* Tatsachliche Unterstiitzung kann je nach Prozessor variieren

+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
» Freigabespeicher von standardmiflig 2 GB. Max. Freigabespeicher
unterstiitzt bis zu 16 GB.
* Der max. Freigabespeicher von 16GB erfordert die Installation von
32GB Systemspeicher.
+ Unterstiitzt HDMI 1.4 mit maximaler Auflosung von 4K x 2K (4096
x 2160) bei 60Hz
+ Unterstiitzt Auto-Lippensynchronizitit, hohe Farbtiefe (12 bpc),
xvYCC und HBR (Audio mit hoher Bitrate) mit HDMI-1.4-Ports
(konformer HDMI-Monitor erforderlich)
+ Unterstiitzt HDR (High Dynamic Range) mit HDMI 2.0
+ Unterstiitzt HDCP 2.2 mit HDMI 1.4-Port
+ Unterstiitzt 4K-Ultra-HD- (UHD) Wiedergabe mit HDMI 1.4-Port
+ Unterstiitzt Microsoft PlayReady”
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Audio

LAN

Wireless
LAN

Riickblende,
E/A

7.1-Kanal-HD-Audio mit Inhaltsschutz (Realtek ALC1220-
Audiocodec)

Erstklassige Blu-ray-Audiounterstiitzung

Unterstiitzt Uberspannungsschutz

Unterstiitzt Purity Sound™ 4

- Nichicon-Audiokappen der Fine Gold-Serie

- 120-dB-SRV-DAC mit Differentialverstarker

NES5532 - erstklassiger Headset-Verstarker fiir Audioanschluss an
der Frontblende (unterstiitzt Headsets mit bis zu 600 Ohm)
- Reiner Stromeingang

- Direct Drive Technology

- PCB-isolierte Abschirmung

- Impedanzerkennung am Line-Ausgang

- Individuelle PCB-Layer fiir rechten/linken Audiokanal

- Goldene Audioanschliisse

- 15-u-Gold-Audioanschluss

Unterstiitzt DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Unterstiitzt Wake-On-LAN

Unterstiitzt Schutz gegen Blitzschlag/elektrostatische Entladung
Unterstiitzt energieeffizientes Ethernet 802.3az

Unterstiitzt PXE

Intel®-802.11ax-WLAN-Modul

Unterstiitzt IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Unterstiitzt Dualband (2,4/5 GHz)

Unterstiitzt WiFi6 802.11ax (2,4 Gb/s)

2 Antennen zur Unterstiitzung von Diversitétstechnologie 2
(senden) x 2 (empfangen)

Unterstiitzt Bluetooth 5.0 + High-Speed, Klasse II
Unterstiitzt MU-MIMO

2 x Antennenanschluss

1 x PS/2-Maus-/Tastaturanschluss

1 x HDMI-Port

1 x Optischer SPDIF-Ausgang

1 x USB 3.2-Gen2-Typ-A-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
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+ 1x USB 3.2-Gen2-Typ-C-Port (10 Gb/s) (unterstiitzt Schutz gegen
elektrostatische Entladung)
+ 6 x USB-3.2-Genl-Ports (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische
Entladung)
* Ultra-USB-Stromversorgung wird an den Ports USB3_5_6
unterstiitzt.
* ACPI-Weckfunktion wird an USB3_5_6-Ports nicht unterstiitzt.
+ 1xRJ-45-LAN-Port mit LED (Aktivitidt/Verbindung-LED und
Geschwindigkeit-LED)
+ 1 x CMOS-16schen-Taste
+ 1x BIOS-Flashback-Taste
+ HD-Audioanschliisse: Hintere Lautsprecher / Zentral / Bass / Line-
in / Vorderer Lautsprecher / Mikrofon (goldene Audioanschliisse)

Speicher « 8 x SATA-III-6,0-Gb/s-Anschliisse, unterstiitzt RAID (RAID 0,
RAID 1 und RAID 10), NCQ, AHCI und Hot-Plugging

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_1), unterstiitzt M-Key-Typ-
2242/2260/2280-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und M.2-PCI-
Express-Modul bis Gen4 x 4 (64 Gb/s) (mit Matisse) oder Gen3 x 4
(32 Gb/s)(mit Pinnacle Ridge und Picasso)*

+ 1 x Hyper-M.2-Sockel (M2_2), unterstiitzt M-Key-Typ-2260/2280-
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen4 x 4 (64 Gb/s)*

+ 1x Hyper-M.2-Sockel (M2_3), unterstiitzt M-Key-Typ-
2230/2242/2260/2280/22110-M.2-SATA-III-6,0-Gb/s-Modul und
M.2-PCI-Express-Modul bis Gen 4 x 4 (64 Gb/s)*

* Wenn M2_3 belegt ist, wird der PCIE5-Steckplatz deaktiviert.
* Unterstiitzt NVMe-SSD als Bootplatte
* Unterstiitzt ASRock U.2-Kit

Anschluss + 1x SPI-TPM-Stiftleiste
+ 1 x Betrieb-LED- und Lautsprecher-Stiftleiste
« 1 x AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
* Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste ist mit einem herkémmlichen
RGB-LED-Streifen kompatibel.
* Die LED-Stiftleiste des AMD-Liifters unterstiitzt LED-Streifen mit

einer maximalen Last von 3 A (36 W) und einer Linge von bis zu 2,5 m.
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+ 1 x RGB-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 12 V/3 A, 36-W-LED-Streifen
+ 1x Adressierbare-LED-Stiftleiste
* Unterstiitzt insgesamt bis zu 5 V/3 A, 15-W-LED-Streifen
+ 1 x CPU-Liifteranschluss (4-polig)
* Der CPU-Liifteranschluss unterstiitzt einen CPU-Liifter mit
einer maximalen Liifterleistung von 1 A (12 W).
+ 1x Anschluss fiir CPU-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intelli-
gente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der CPU-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Wasserkiihler-
lifter mit einer maximalen Lifterleistung von 2A (24 W).
4 x Anschlusse fiir Gehduse-/Wasserpumpenliifter (4-polig) (intel-
ligente Liiftergeschwindigkeitssteuerung)
* Der Gehiuse-/Wasserpumpenliifter unterstiitzt einen Was-
serkithlerliifter mit einer maximalen Liifterleistung von 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP und CHA_FAN4/WP konnen automatisch erkennen,
ob ein 3- oder 4-poliger Liifter verwendet wird.
+ 1x24-poliger ATX-Netzanschluss (hochdichter Netzan-
schluss).
+ 1x8-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x4-poliger 12-V-Netzanschluss (hochdichter Netzanschluss)
+ 1x Audioanschluss an der Frontblende (15u goldene Audioan-
schluss)
+ 1x AMD-LED-Liifter-USB-Stiftleiste
+ 1 x Thunderbolt Erweiterungskartenanschluss (5-polig)(Unter-
stiitzt nur ASRock Thunderbolt AIC-Karten)
. 2 x USB 2.0-Stiftleisten (unterstiitzt 4 USB 2.0-Ports) (unter-
stiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
« 1x USB 3.2 Genl1-Stiftleiste (unterstiitzt zwei USB 3.2 Genl-
Ports) (unterstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1x USB-3.2-Gen2-Type-C-Stiftleiste an der Frontblende (un-
terstiitzt Schutz gegen elektrostatische Entladung)
+ 1xDr. Debug mit LED
1 x Ein-/Austaste mit LED
+ 1xReset-Taste mit LED
+ 1 x CMOS-l6schen-Taste
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BIOS- + AMI-UEFI-Legal-BIOS mit Unterstiitzung grafischer Be-
Funktion nutzerschnittstellen

+ Unterstiitzt ,,Plug-and-Play“

+ ACPI 5.1-konforme Aufweckereignisse

« Unterstiitzt Jumper-frei

« SMBIOS 2.3-Unterstiitzung

- CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_

CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP, Mehrfachspan-

nungsanpassung
Hardware + Temperaturerkennung: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Ge-
liberwachung hause-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

- Liuftertachometer: CPU-, CPU-/Wasserpumpen-, Gehéuse-,
Gehéuse-/Wasserpumpenliifter

+ Lautloser Liifter (automatische Anpassung der Gehaduseliifterg-
eschwindigkeit durch CPU-Temperatur): CPU-, CPU-/Was-
serpumpen-, Gehduse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

+ Mehrfachgeschwindigkeitssteuerung: CPU-, CPU-/Wasser-
pumpen-, Gehéuse-, Gehduse-/Wasserpumpenliifter

+ Spannungsiiberwachung: +12'V, +5V, +3,3 V, CPU Vcore,
CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC,

+1,8V, VDDP
Betriebssys- « Microsoft® Windows® 10, 64 Bit
tem
Zertifizierun- - FCC,CE
gen + ErP/EuP ready (ErP/EuP ready-Netzteil erforderlich)

* Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: http://www.asrock.com

Bitte beachten Sie, dass mit einer Ubertaktung, zu der die Anpassung von BIOS-Einstellungen,
die Anwendung der Untied Overclocking Technology oder die Nutzung von Ubertaktung-

A swerkzeugen von Drittanbietern zihlen, bestimmte Risiken verbunden sind. Eine Ubertaktung
kann sich auf die Stabilitit IThres Systems auswirken und sogar Komponenten und Gerite Ihres
Systems beschddigen. Sie sollte auf eigene Gefahr und eigene Kosten durchgefiihrt werden. Wir
iibernehmen keine Verantwortung fiir mogliche Schiiden, die durch eine Ubertaktung verursa-
cht wurden.
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1.3 Jumpereinstellung

Die Abbildung zeigt, wie die Jumper eingestellt werden. Wenn die Jumper-Kappe auf den
Kontakten angebracht ist, ist der Jumper , kurzgeschlossen. Wenn keine Jumper-Kappe auf

den Kontakten angebracht ist, ist der Jumper ,,offen®

W

Short Open

CMOS-l6schen-Jumper Kurzgeschlossen: CMOS léschen
(CLRCMOSI) Offen: Standard
(siehe S. 1, Nr. 23) 2-poliger Jumper

CLRCMOS1 ermdglicht Thnen die Loschung der Daten im CMOS. Die Daten im CMOS
beinhaltet Systemeinrichtungsinformationen, wie Systemkennwort, Datum, Zeit und
Systemeinrichtungsparameter. Zum Léschen und Riicksetzen der Systemparameter auf
die Standardeinrichtung schalten Sie den Computer bitte ab und ziehen das Netzkabel;
schlieflen Sie dann die Kontakte an CLRCMOS]1 3 Sekunden mit einer Jumper-Kappe
kurz. Bitte denken Sie daran, die Jumper-Kappe nach der CMOS-Loschung zu entfernen.
Falls Sie den CMOS direkt nach Abschluss der BIOS-Aktualisierung 16schen miissen,

starten Sie das System zunéchst; fahren Sie es dann vor der CMOS-Loschung herunter.

Q Die CMOS-loschen-Taste hat dieselbe Funktion wie der CMOS-16schen-Jumper.
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1.4 Integrierte Stiftleisten und Anschliisse

Integrierte Stiftleisten und Anschliisse sind KEINE Jumper. Bringen Sie KEINE Jumper-Kappen an
diesen Stiftleisten und Anschliissen an. Durch Anbringen von Jumper-Kappen an diesen Stiftleisten
und Anschliissen kinnen Sie das Motherboard dauerhaft beschddigen.

Systemblende-Stiftleiste PLED+ Verbinden Sie Ein-/
(9-polig, PANEL1)
(siehe S. 1, Nr. 20)

Austaste, Reset-Taste und
Systemstatusanzeige am Gehause
entsprechend der nachstehenden
Pinbelegung mit dieser Stiftleiste.
HDLED* Beachten Sie vor Anschlieflen

der Kabel die positiven und

negativen Kontakte.

PWRBIN (Ein-/Austaste):
Mit der Ein-/Austaste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Sie konnen die Abschaltung Thres
Systems iiber die Ein-/Austaste konfigurieren.

RESET (Reset-Taste):
Mit der Reset-Taste an der Frontblende des Gehduses verbinden. Starten Sie den Computer iiber die
Reset-Taste neu, wenn er abstiirzt oder sich nicht normal neu starten ldsst.

PLED (Systembetriebs-LED):

Mit der Betriebsstat ige an der Frontblende des Gehd verbinden. Die LED leuchtet, wenn
das System lduft. Die LED blinkt, wenn sich das System im S1/S3-Ruhezustand befindet. Die LED
ist aus, wenn sich das System im S4-Ruhezustand befindet oder ausgeschaltet ist (S5).

HDLED (Festplattenaktivitiits-LED):
Mit der Festplattenaktivitits-LED an der Frontblende des Gehduses verbinden. Die LED leuchtet,
wenn die Festplatte Daten liest oder schreibt.

Das Design der Frontblende kann je nach Gehdiuse variieren. Ein Frontblendenmodul besteht
hauptsdchlich aus Ein-/Austaste, Reset-Taste, Betrieb-LED, Festplattenaktivitit-LED, Lautsprecher
etc. Stellen Sie beim Anschliefen Ihres Frontblendenmoduls an diese Stiftleiste sicher, dass Kabel-
und Pinbelegung richtig abgestimmt sind.
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Betrieb-LED- und
Lautsprecher-Stiftleiste
(7-polig, SPK_PLED1)
(siehe S. 1, Nr. 26)

DU

v |

SPEAKER
DUMMY
MMY

olo

QIO|O

PLED+

PLED+
PLED-

Bitte verbinden Sie die Be-
trieb-LED des Gehéuses und
den Gehiduselautsprecher mit
dieser Stiftleiste.

Serial-ATA-III-Anschliisse
(SATA3_1_2:

siehe S. 1, Nr. 15)
(SATA3_3_4:

siehe S. 1, Nr. 16)
(SATA3_5_6:

siehe S. 1, Nr. 17)
(SATA3_7_8:

siehe S. 1, Nr. 18)

SATA3_7 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

|

J [r

4

4 [r
SATA3 8 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_1

I ——1 (—— I——]|

Diese acht SATA-III-Anschliisse
unterstiitzen SATA-Datenkabel
fiir interne Speichergerite mit
einer Dateniibertragungsgeschw
indigkeit bis 6,0 Gb/s.

AMD-LED-Liifter-USB-
Stiftleiste

Diese Stiftleiste dient der

GND Verbindung des USB-
P- P
(4-polig, USB_5) USB_PWR * Anschlusses am AMD-SR3-
(siehe S. 1, Nr. 11) Kithlkorper.
USB 2.0-Stiftleisten USB_PWR Es gibt zwei Stiftleisten an
b

(9-polig, USB_1_2)
(siehe S. 1, Nr. 24)
(9-polig, USB_3_4)
(siehe S. 1, Nr. 25)

p-
USB_P!

WR

diesem Motherboard. Jede
USB 2.0-Stiftleiste kann zwei

Ports unterstiitzen.

USB 3,2 Genl-Stiftleiste
(19-polig, USB3_7_8)
(siehe S. 1, Nr. 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus.

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Es gibt eine Stiftleiste an diesem
Motherboard. Diese USB-3.2-
Genl-Stiftleiste kann zwei Ports

unterstiitzen.



Type-C-USB-3.2 Es gibt eine Type-C-
Gen2-Stiftleiste fir die USB-3.2 Gen2-Stiftleiste fiir
Frontblende die Frontblende an diesem
(20-polig, F_USB31_ Motherboard. Diese Stiftleiste
TC_1) dient dem Anschluss eines USB-
(siehe S. 1, Nr. 13) E— 3.2 Gen2-Moduls fiir zusitzliche
USB Type-C Cable USB-3.2 Gen2-Ports.
Audiostiftleiste &ND Diese Stiftleiste dient dem
(Frontblende) PREASA%,CREEZ;UT wer Anschlielen von Audiogeriten
(9-polig, HD_AUDIOL1) - O‘ - an der Frontblende.
(siehe S. 1, Nr. 32) 1 o[o[o
‘ [ Toura_L
J_SENSE
OUT2 R
MIC2_R
MIC2 L

1. High Definition Audio unterstiitzt Anschlusserkennung, der Draht am Gehdiuse muss dazu jedoch
HDA unterstiitzt. Bitte befolgen Sie zum Installieren Ihres Systems die Anweisungen in unserer
Anleitung und der Anleitung zum Gehiuse.

2. Bei Nutzung eines AC’97-Audiopanels dieses bitte anhand folgender Schritte an der Audiostiftleiste
der Frontblende installieren:
A. Mic_IN (Mikrofon) mit MIC2_L verbinden.
B. Audio_R (RIN) mit OUT2_R und Audio_L (LIN) mit OUT2_L verbinden.
C. Erde (GND) mit Erde (GND) verbinden.
D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fiir das HD-Audiopanel vorgesehen. Sie miissen sie nicht
fiir das AC’97-Audiopanel verbinden.
E. Rufen Sie zum Aktivieren des vorderen Mikrofons das ,,FrontMic (Vorderes Mikrofon)“-Register
in der Realtek-Systemsteuerung auf und passen ,Recording Volume (Aufnahmelautstirke) an.
Gehéuse-Wasserpumpen- FAN_SPEED_CONTROL 4 Dieses Motherboard bietet vier
c s 3
Liifteranschlusse HFA/’:NFT\;V(SL:EZZ 2 4-polige Wasserkiihlung-Ge-
(4-polig, CHA_FAN1/ one hauselifteranschliisse. Falls
WP) Sie einen 3-poligen Gehiuse-
(siehe S. 1, Nr. 10) Wasserkiihlerliifter anschliefSen
mdchten, verbinden Sie ihn bitte
(4-polig, CHA_FAN2/ O VoLTAGE mit Kontakt 1 bis 3.
WP) FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

(siehe S. 1, Nr. 27)
(4-polig, CHA_FAN3/
WP)

(siehe S. 1, Nr. 3)

12 34

X570 Taichi

67



(4-polig, CHA_FAN4/
WP)
(siehe S. 1, Nr. 14)

1 GND

2 FAN_VOLTAGE

3 CHA_FAN_SPEED

4 FAN_SPEED_CONTROL

CPU-Liifteranschluss(4-
polig, CPU_FAN1)
(siehe S. 1, Nr. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

1.2 3 4

Dieses Motherboard bietet

einen 4-poligen CPU-Liifteran-
schluss (lautloser Liifter). Falls
Sie einen 3-poligen CPU-Liifter
anschlieflen mochten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

CPU-Wasserpumpen-
Lufteranschluss

(4-polig, CPU_FAN2/WP)
(siehe S. 1, Nr. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Dieses Motherboard bie-

tet einen 4-poligen Was-
serkithlung-CPU-Liifteran-
schluss. Falls Sie einen 3-poligen
CPU-Wasserkiihlerliifter an-
schlieffen méchten, verbinden
Sie ihn bitte mit Kontakt 1 bis 3.

ATX-Netzanschluss
(24-polig, ATXPWRI1)
(siehe S. 1, Nr. 8)

Dieses Motherboard bietet
einen 24-poligen ATX-Netzan-
schluss. Bitte schliefien Sie es
zur Nutzung eines 20-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 13 an.

ATX-12-V-Netzanschluss
(8-polig, ATX12V1)
(siehe S. 1, Nr. 1)

Dieses Motherboard bietet
einen 8-poligen ATX-12-V-Net-
zanschluss. Bitte schlieflen Sie
es zur Nutzung eines 4-poligen
ATX-Netzteils entlang Kontakt
1 und Kontakt 5 an.

*Warnung: Bitte stellen Sie
sicher, dass das Stromkabel
fiir die CPU und nicht fiir die
Grafikkarte angeschlossen ist.
Schlieflen Sie das PCle-Strom-
kabel nicht an diesen An-
schluss an.
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ATX-12-V-Netzanschluss
(4-polig, ATX12V?2)

(siehe S. 1, Nr. 2)

N
U

An diesen Anschluss schlieflen
Sie ein ATX-12 V-Netzteil an.
*Der Netzteilstecker passt nur
in einer Richtung in diesen

Anschluss.

SPI-TPM-Stiftleiste
(13-polig, SPI_TPM_J1)

(siehe S. 1, Nr. 32)

SPI_DQ3
+3.3V

Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
lTF;M,PlRQ

SPI_DQ2

Dieser Anschluss unterstiitzt das
SPI Trusted Platform Module-
(TPM) System, das Schliissel,
digitale Zertifikate, Kennworter
und Daten sicher aufbewahren
kann. Ein TPM-System hilft
zudem bei der Stirkung der
Netzwerksicherheit, schiitzt
digitale Identitaten und
gewihrleistet die
Plattformintegritat.

Thunderbolt-Erweiterung

skartenanschluss
(5-polig, TB1)
(siehe S. 1, Nr. 30)

Bitte verbinden Sie eine
Thunderbolt™-Erweiterungskarte
iber das GPIO-Kabel mit diesem
Thunderbolt-AIC-Anschluss.
*Bitte installieren Sie die
Thunderbolt™

AIC-Karte an PCIE5
(Standardsteckplatz).
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AMD-Liifter-LED-
Stiftleiste

(4-polig, AMD_FAN_
LED1)

(siehe S. 1, Nr. 12)

o w

12v

Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
dient dem Anschluss des mit dem
AMD-Kiihlkérpers gelieferten
RGB-LED-Verlingerungskabels.
Der Kabelanschluss ermaoglicht
Nutzern die Wahl zwischen ver-
schiedenen LED-Lichteffekten.

* Die AMD-Liifter-LED-Stiftleiste
ist mit einem herkémmlichen
RGB-LED-Streifen kompatibel.
Achtung: Installieren Sie das
Liifter-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschiadigt werden.

RGB-LED-Stiftleiste
(4-polig, RGB_HEAD-
ER1)

(siehe S. 1, Nr. 28)

12vG R B

Diese RGB-Stiftleiste dient dem
Anschliefen eines RGB-LED-Er-
weiterungskabels, das dem Nutzer
die Auswahl zwischen verschiede-
nen LED-Lichteffekten ermogli-
cht.

Achtung: Installieren Sie das
RGB-LED-Kabel niemals falsch
herum; andernfalls konnte das
Kabel beschidigt werden.
*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 54.

Adressierbare-LED-Stift-
leiste

(3-polig, ADDR_LED1)
(siehe S. 1, Nr. 29)

1
GND
DO_ADDR

vouT

Diese Stiftleiste dient der Verbind-
ung des Adressierbare-LED-Ver-
langerungskabels, womit Nutzer
zwischen verschiedenen LED-Li-
chteffekten wihlen konnen.
Achtung: Installieren Sie das
Adressierbare-LED-Kabel
niemals falsch herum; andern-
falls konnte das Kabel beschidigt
werden.

*Weitere Anweisungen zu dieser
Stiftleiste finden Sie auf Seite 55.



1.5 Intelligente Schalter

X570 Taichi

Das Motherboard hat vier intelligente Schalter: Ein-/Austaste, Reset-Taste, CMOS-leeren-

Tasten und ein BIOS-Flashback-Schalter erméglichen schnelles Ein-/Ausschalten des
Systems, Riicksetzung des Systems, Loschung der CMOS-Werte und Leerung des BIOS.

Ein-/Austaste
(PWRBTN)
(siehe S. 1, Nr. 21)

Mit der Ein-/Austaste kann der

Benutzer das System schnell

ein-/abschalten.

Reset-Taste
(RSTBTN)
(siehe S. 1, Nr. 22)

Der Reset-Taste ermdoglicht das

schnelle Riicksetzen des Systems.

CMOS-16schen-Tasten
(CLRCBTN1)

(siehe S. 3, Nr. 14)
(CLRCBTN2)

(siehe S. 1, Nr. 19)

ﬁ Diese Funktion ist nur verfiigbar, wenn Sie Ihren Computer abschalten und die Stromver-
sorgung unterbrechen.

Mit CMOS-16schen-Tasten
konnen Benutzer die CMOS-

Werte schnell 16schen.
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BIOS-Flashback-Taste ‘ BIOS-Flashback-Schalter ermoglicht
(BIOS_FB1) BIOS
(siehe S. 3, Nr. 17) Flashback

Nutzern die Leerung des BIOS.

ASRock-BIOS-Flashback-Funktion erméglicht die BIOS-Aktualisierung ohne Einschalten des Systems,
selbst ohne CPU.

Bitte befolgen Sie zur Nutzung der USB-BIOS-Flashback-Funktion die nachstehenden Schritte.

1. Laden Sie die aktuellste BIOS-Datei von der ASRock-Webseite herunter:http://www.asrock.com.
2. Kopieren Sie die BIOS-Datei auf Ihr USB-Flash-Laufwerk. Bitte beachten Sie, dass es sich beim
Dateisystem Ihres USB-Flash-Laufwerks um FAT32 handeln muss.
3. Entpacken Sie die BIOS-Datei aus der ZIP-Datei.
4. Benennen Sie die Datei in ,,creative.rom” um und speichern Sie sie im Stammverzeichnis von X:
USB-Flash-Laufwerk.
5. Schlie8en Sie den 24-poligen Stromanschluss an das Motherboard an. Schalten Sie dann den
Netzschalter am Netzteil ein.
*Das System muss nicht eingeschaltet werden.
6. Schlieflen Sie dann Ihr USB-Laufwerk am USB-BIOS-Flashback-Port an.
7. Driicken Sie den BIOS-Flashback-Schalter etwa drei Sekunden lang. Anschlielend beginnt die
LED zu blinken.
8. Warten Sie, bis die LED aufhort, zu blinken; dies zeigt an, dass das BIOS-Flashing abgeschlossen
ist.
*Falls die LED dauerhaft griin leuchtet, bedeutet dies, dass der BIOS-Flashback nicht richtig
funktioniert. Bitte achten Sie darauf, das USB-Laufwerk in den USB-BIOS-Flashback-Port zu
stecken.
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1 Introduction

Nous vous remercions d’avoir acheté cette carte mére ASRock X570 Taichi, une carte meére
fiable fabriquée conformément au contrdle de qualité rigoureux et constant appliqué par
ASRock. Fidéle a son engagement de qualité et de durabilité, ASRock vous garantit une carte

meére de conception robuste aux performances élevées.

Les spécifications de la carte mére et du logiciel BIOS pouvant étre mises a jour, le contenu de ce
document est soumis a modification sans préavis. En cas de modifications du présent document, la

version mise d jour sera disponible sur le site Internet ASRock sans notification préalable. Si vous
avez besoin d’une assistance technique pour votre carte mére, veuillez visiter notre site Internet pour
plus de détails sur le modéle que vous utilisez. La liste la plus récente des cartes VGA et des proces-
seurs pris en charge est également disponible sur le site Internet de ASRock. Site Internet ASRock

http://www.asrock.com.

1.1 Contenu de I'emballage

« Carte mére ASRock X570 Taichi (facteur de forme ATX)
+ Guide d’installation rapide ASRock X570 Taichi

« CD dassistance ASRock X570 Taichi

+ 4 x cables de données Serial ATA (SATA) (Optionnel)

+ 1xcarte ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Optionnel)

2 xantenne Wi-Fi 2,4/5 GHz ASRock

+ 1x tournevis ASRock (Optionnel)

+ 3 xvis pour sockets M.2 (Optionnel)

+ 2 x Entretoises pour sockets M.2 (Optionnel)
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1.2 Spécifications

Plate-
forme

Processeur

Chipset

Mémoire

Facteur de forme ATX
PCB cuivre 2 onces

Prend en charge les processeurs AMD AM4 socket Ryzen™ série
2000 et 3000

PWM numérique Intersil

Alimentation a 14 phases

Prend en charge le moteur Hyper BCLK II ASRock

AMD X570

Technologie mémoire double canal DDR4

4 x fentes DIMM DDR4

Les processeurs AMD série Ryzen (Matisse) prennent en charge
les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4 4666+
(OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133

Les processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge) prennent
en charge les mémoires sans tampon* ECC et non ECC DDR4
3466+(0C)/3200 (OC)/2933/2667/2400/2133

Les processeurs AMD série Ryzen (Picasso) prennent en charge
les mémoires sans tampon* non ECC DDR4 3466+(0C)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133

* Sur les processeurs série Ryzen (Picasso), ECC est pris en charge

uniquement avec les processeurs PRO.

* Veuillez consulter la liste de prise en charge des mémoires sur le

site Web d'ASRock pour de plus amples informations. (http://www.

asrock.com/)

* Veuillez consulter la page 26 pour connaitre la prise en charge de la
fréquence maximale de 'UDIMM DDR4.

Capacité max. de la mémoire systeme : 128Go
Contacts dorés 15y sur fentes DIMM
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Fente Processeurs AMD série Ryzen (Matisse)
d’expansion + 3 x fentes PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3/PCIES5: simple en
mode x16 (PCIE1) ; double en mode x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3) ;
triple en mode x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*
Processeurs AMD série Ryzen (Pinnacle Ridge)
+ 3 x fentes PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3/PCIES5: simple en mode
Gen3x16 (PCIE1) ; double en mode Gen3x8 (PCIE1) /
Gen3x8 (PCIE3) ; triple en mode Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8
(PCIE3) / Gen4x4 (PCIE5))*
Processeurs AMD série Ryzen (Picasso)
+ 1x fente PCI Express 3.0 x 16 (simple en mode x8 (PCIE1))*
+ 1x fente PCI Express 4.0 x 16 (simple en mode x8 (PCIE5))*
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
+ 2 x fentes PCI Express 4.0 x1
« Prend en charge AMD Quad CrossFireX"™, 3-Way CrossFireX"™
et CrossFireX"™
« Prend en charge NVIDIA® Quad SLI™ et SLI™"
« Prend en charge NVIDIA® NVLink™ avec deux cartes graphiques
NVIDIA® GeForce® série RTX**
** Le pont NVIDIA NVLink nest pas livré avec lensemble. Veuillez
"acheter auprés de NVIDIA® si nécessaire.
** Cette fonction n'est prise en charge qu'avec les CPU série Ryzen
(Pinnacle Ridge).
« 1 x socket M.2 vertical (touche E) avec le module Wi-Fi 802.11ax
fourni (sur I'E/S arriére)
+ Contact doré 15y dans fente VGA PCle (PCIE1)

Graphiques Carte graphique AMD Radeon™ série Vega intégrée dans APU
série Ryzen*
* La prise en charge réelle peut varier selon le processeur
» DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Mémoire partagée par défaut 2 Go. Mémoire partagée maximum
prise en charge 16 Go.
* La mémoire partagée maximum de 16 Go nécessite 32 Go de
mémoire systéme installée.
+ Prend en charge la technologie HDMI 2.0 avec résolution
maximale de 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz
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Audio

Réseau

Réseau
sans-fil

Prend en charge les technologies Auto Lip Sync, Deep Color

(12 bpc), xvYCC et HBR (High Bit Rate Audio) avec les ports
HDMI 2.0 (un moniteur compatible HDMI est requis)

Prend en charge HDR (Plage dynamique étendue) avec HDMI 2.0
Prend en charge HDCP 2.2 via port HDMI 2.0

Prend en charge la lecture 4K Ultra HD (UHD) avec le port HDMI
2.0

Prend en charge Microsoft PlayReady®

Audio 7.1 CH HD avec protection du contenu (codec audio Realtek

ALC1220)

Compatible audio Blu-ray Premium

Prend en charge la protection contre les surtensions

Prend en charge Purity Sound™ 4

- Couvercles audio série en or fin Nichicon

- 120dB SNR DAC avec amplificateur différentiel

- Amplificateur de casque NE5532 Premium pour connecteur audio
sur panneau avant (prend en charge les casques jusqua 600 Ohms)

- Entrée d’alimentation Pure Power

- Technologie Direct Drive

- Blindage isolant PCB

- Détection d'impédance sur le port de sortie ligne

- Couches de PCB individuelles pour canal audio D/G

- Connecteurs jack audio or

- Connecteur audio or 15u

Prend en charge DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mo/s

GigaLAN Intel® I211AT

Prend en charge la fonction Wake-On-LAN

Prend en charge la protection contre la foudre/les décharges électro-
statiques

Prend en charge la fonction déconomie dénergie Ethernet 802.3az
Prend en charge PXE

Module Wi-Fi 802.11ax Intel®

Prend en charge IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Prend en charge le mode Dual-Band (2,4/5 GHz)

Prend en charge Wi-Fi6 802.11ax (2,4 Gbit/s)

2 antennes pour prendre en charge la technologie diversifiée 2
(émission) x 2 (réception)

Prend en charge Bluetooth 5.0 + haute vitesse classe II

Prend en charge MU-MIMO
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Connec- + 2Xxports antenne

tique du + 1x port souris/clavier PS/2
panneau « 1xport HDMI

arriére « 1x port sortie optique SPDIF

+ 1xport USB 3.2 Gen2 type A (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)
+ 1xport USB 3.2 Gen2 type C (10 Go/s) (Protection contre les
décharges électrostatiques)
+ 6xports USB 3.2 Genl (Protection contre les décharges
électrostatiques)
* L'alimentation Ultra USB est prise en charge sur les ports USB3_5_6.
* La fonction de sortie du mode veille ACPI n'est pas prise en charge
sur les ports USB3_5_6.
+ 1xportRJ-45 LAN avec LED (LED ACT/LIEN et LED VITESSE)
+ 1xbouton Clear CMOS
+ 1 x Bouton BIOS Flashback
+ Connecteurs jack audio HD : Haut-parleur arriere / central / basses
/ entrée ligne / haut-parleur avant / microphone (Connecteurs jack
audio)

Stockage 8 x connecteurs SATA3 6,0 Gbit/s, prise en charge de RAID (RAID 0,
RAID 1 et RAID 10), NCQ, AHCI et branchement a chaud

+ 1 xsocket Hyper M.2 (M2_1), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2242/2260/2280 touche M et M.2 PCI Express
jusqu'a Gen4 x4 (64 Go/s) (avec Raven Ridge et Pinnacle Ridge) ou
Gen3 x4 (32 Go/s)*

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_2), prend en charge les modules M.2 PCI
Express type 2260/2280 touche M jusqu'a Gen4 x4 (64 Go/s)**

1 xsocket Hyper M.2 (M2_3), prend en charge les modules M.2
SATA3 6,0 Go/s type 2230/2242/2260/2280/22110 touche M et M.2
PCI Express jusqu'a Gen4 x4 (64 Go/s)**

*Si M2_3 est occupé, lemplacement PCIE5 est désactivé
* Prend en charge les SSD NVMe comme disques de démarrage
* Prend en charge le kit ASRock U.2

Connec- + 1 xembase SPI TPM
teur + 1 x prise DEL d’alimentation et haut-parleur
+ 1 xembase LED de ventilateur AMD

*Lembase LED de ventilateur AMD est compatible avec un ruban
LED RVB standard.
* L'embase LED de ventilateur AMD prend en charge les rubans LED
d'une charge maximale de 3 A (36 W) et d'une longueur maximale
de 2,5 m.
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« 1 xembase LED RVB
* Prend en charge les rubans LED jusqua 12 V/3 A, 36 W au total
« 1 x embase LED adressable
* Prend en charge les rubans LED jusqua 5 V/3 A, 15 W au total
+ 1 x connecteur pour ventilateur de CPU (4 broches)
* Le connecteur pour ventilateur de CPU prend en charge un venti-
lateur de CPU d'une puissance maximale de 1 A (12 W).
1 x connecteur pour ventilateur de processeur /pompe a eau (4
broches) (controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de processeur /pompe a eau prend en charge un
ventilateur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A
(24 W).
4 x connecteurs pour ventilateur de chéssis /pompe a eau (4 broches)
(controle de vitesse de ventilateur intelligent)
* Le ventilateur de chéssis /pompe a eau prend en charge un ventila-
teur de refroidisseur d'eau d'une puissance maximale de 2A (24 W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP et CHA_FAN4/WP peuvent détecter automatiquement si un
ventilateur 3 broches ou 4 broches est utilisé.
« 1 x connecteur d’alimentation ATX 24 broches (connecteur
d’alimentation haute densité)
« 1 x connecteur d’alimentation 12 V 8 broches (connecteur d’ali-
mentation haute densité)
« 1 x connecteur d’alimentation 12 V 4 broches (connecteur d’ali-
mentation haute densité)
+ 1 x Connecteur audio panneau avant (15 Connecteur audio or)
« 1 x embase USB de ventilateur LED AMD
+ 1 x connecteur Thunderbolt AIC (5 broches) (Prise en charge de
la carte ASRock Thunderbolt AIC uniquement)
+ 2 x embases USB 2.0 (4 ports USB 2.0 pris en charge) (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 1 xembase USB 3.2 Genl (2 ports USB 3.2 Genl pris en charge)
(Protection contre les décharges électrostatiques)
+ 1 xembase USB 3.2 Gen2 Type C sur panneau avant (Protection
contre les décharges électrostatiques)
+ 1xDr Debug avec témoin LED
« 1 x bouton de mise en marche avec témoin LED
« 1 x bouton de réinitalisation avec témoin LED
« 1 x bouton Clear CMOS
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Caractéris- + BIOS UEFI AMI avec prise en charge d’interface graphique
tiques du « Prend en charge la fonction « Plug and Play »
BIOS + Compatible ACPI 5.1 Wake Up Events

+ Prend en charge la configuration Jumpfree

» Compatible SMBIOS 2.3

+ Réglage de la tension CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM,
PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8 V, VDDP

Surveillance - Détection de température : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
du matériel eau, chassis, chassis/pompe a eau
+ Tachymetre de ventilateur : Ventilateurs de CPU, CPU/pompe a
eau, chéssis, chissis/pompe a eau
+ Ventilateur silencieux (réglage automatique de la vitesse du ven-
tilateur du chassis dapres la température du CPU) : Ventilateurs
de CPU, CPU/pompe a eau, chassis, chassis/pompe a eau
« Controle simultané des vitesses du ventilateur : Ventilateurs de
CPU, CPU/pompe a eau, chéssis, chassis/pompe a eau
« Surveillance de la tension d’alimentation : +12 'V, +5V, +3,3 V,
CPU Vcore, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VD-
DCR_SOC, +1,8 V, VDDP

Systéme + Microsoft® Windows® 10 64 bits

d’exploita-

tion

Certifica- + FCC, CE

tions + ErP/EuP Ready (alimentation ErP/EuP ready requise)

* pour des informations détaillées de nos produits, veuillez visiter notre site : http://www.asrock.com

Il est important de signaler que loverclocking présente certains risques, incluant des modi-
fications du BIOS, lapplication d'une technologie doverclocking déliée et Lutilisation doutils
doverclocking développés par des tiers. La stabilité de votre systéme peut étre affectée par ces
pratiques, voire provoquer des dommages aux composants et aux périphériques du systéme.
Loverclocking se fait a vos risques et périls. Nous ne pourrons en aucun cas étre tenus pour
responsables des dommages éventuels provoqués par loverclocking.
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1.3 Configuration des cavaliers (jumpers)

Lillustration ci-dessous vous renseigne sur la configuration des cavaliers (jumpers).
Lorsque le capuchon du cavalier est installé sur les broches, le cavalier est « court-circuité ».

Sile capuchon du cavalier nest pas installé sur les broches, le cavalier est « ouvert ».

W

Short Open

Cavalier Clear CMOS Court-circuité : Fonction Clear
(CLRCMOS1) Cavalier (jumper) a CMOS

(voir p.1, No. 23) 2 broches Ouvert : Par défaut

CLRCMOS1 vous permet deffacer les donnés de la CMOS. Les données de la CMOS
incluent les informations de configuration du systeme telles que mot de passe, date,

heure et parameétres de réglage du systéme. Pour effacer les paramétres du systéme et
rétablir les valeurs par défaut, veuillez éteindre votre ordinateur et débrancher son cordon
dalimentation ; utilisez ensuite un capuchon de cavalier pour court-circuiter les broches
CLRCMOSI pendant 3 secondes. Noubliez pas de retirer le capuchon du cavalier une fois
les données CMOS effacées. Si vous avez besoin deffacer les données CMOS apreés une
mise a jour du BIOS, vous devez tout d'abord redémarrer le systéme, puis Iéteindre avant
de procéder a leffacement de la CMOS.

Q Le bouton Clear CMOS posséde la méme fonction que le cavalier (jumper) Clear CMOS.
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1.4 Embases et connecteurs de la carte mere

Les embases et connecteurs situés sur la carte NE SONT PAS des cavaliers. Ne placez JAMAIS de cap-

uchons de cavaliers sur ces embases ou connecteurs. Placer un capuchon de cavalier sur ces embases
5diahl,

ou connecteurs endo a irré; votre carte mére.

Embase du panneau PLED+ Branchez le bouton de mise
systeme en marche, le bouton de
(PANNEAUTI a 9 broches)

(voir p.1, No. 20)

réinitialisation et le témoin détat
du systeme présents sur le chassis
sur cette embase en respectant

HDLED+ la configuration des broches
illustrée ci-dessous. Repérez les
broches positive et négative avant
de brancher les cables.

PWRBTN (bouton dalimentation):
pour brancher le bouton dalimentation du panneau frontal du chassis. Vous pouvez configurer la
fagon dont votre systéme doit sarréter a laide du bouton d'alimentation.

RESET (bouton de réinitialisation):

pour brancher le bouton de réinitialisation du panneau frontal du chassis. Appuyez sur le bouton
de réinitialisation pour redémarrer lordinateur en cas de plantage ou de dysfonctionnement au
démarrage.

PLED (LED dalimentation du systéme) :

pour brancher le témoin détat de lalimentation du panneau frontal du chassis. Le LED est allumé
lorsque le systéme fonctionne. Le LED clignote lorsque le systéme se trouve en mode veille S1/S3. Le
LED est éteint lorsque le systéme se trouve en mode veille S4 ou hors tension (S5).

HDLED (LED dactivité du disque dur) :
pour brancher le témoin LED dactivité du disque dur du panneau frontal du chdssis. Le LED est
allumé lorsque le disque dur lit ou écrit des données.

La conception du panneau frontal peut varier en fonction du chassis. Un module de panneau
frontal est principalement composé d’un bouton d alimentation, d'un bouton de réinitialisation,
d'un témoin LED dalimentation, d'un témoin LED dactivité du disque dur, d'un haut-parleur etc.
Lorsque vous reliez le module du panneau frontal de votre chassis sur cette embase, veillez a parfait-
ement faire correspondre les fils et les broches.
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Prise DEL d’alimentation SPEAKER Veuillez brancher la DEL
DUMMY o . -
et haut-parleur DUMMY d'alimentation du chéssis et le
(SPK_PLEDI a 7 broches) oV | 5 haut-parleur du chassis sur ce
. O
voir p.1, No. 26 connecteur.
(voir p ) oo
|
PLED+
PLED+
PLED-
Connecteurs Serial ATA3 o, =] [ - Ces huit connecteurs SATA3
(SATA3_1_2: F(j L g sont compatibles avec les cables
voir p.1, No. 15) 3:3 =l = % de données SATA pour les
(SATA3_3_4: :;| = [ $| appareils de stockage internes
voir p.1, No. 16) E L E avec un taux de transfert
(SATA3_5_6: o ==on maximal de 6.0 Go/s.
voir p.1, No. 17) zl = [l :I
< <<
(SATA3_7_8: IJ: L i;:
. DO l=l =l 0
voir p.1, No. 18)
~ 1 ] ©
< <
A
o ==l
Embase USB de ventilateur 1 Cette embase sert a connecter
LED AMD GND le connecteur USB sur le
P- P+
(USB_5 a 4 broches) USB_PWR dissipateur thermique AMD
(voir p.1, No. 11) SR3.
Embases USB 2.0 USB_PWR Cette carte meére comprend deux
5.

(USB_1_2 a9 broches)
(voir p.1, No. 24)
(USB_3_4 a9 broches)
(voir p.1, No. 25)

p-
USB_P!

WR

connecteurs. Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en charge

deux ports.

Embase USB 3.2 Genl
(USB3_7_8 a 19 broches)
(voir p.1, No. 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus.

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Cette carte mere comprend une
embase. Cette embase USB 3.2
Genl peut prendre en charge
deux ports.
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Embase USB 3.2 Gen2 - Cette carte mere comprend
Type C sur panneau avant une embase USB 3.2 Gen2
(F_USB31_TC_1a20 Type C sur le panneau avant.
broches) Cette embase sert a connecter
(voir p.1, No. 13) un module USB 3.2 Gen2
S pour des ports USB 3.2 Gen2
USB Type-C Cable supplémentaires.
Embase audio du panneau GND Cette embase sert au
PRETC et .
frontal Ut rer branchement des appareils
(HD_AUDIO1 a9 SETS (‘j audio au panneau audio frontal.
broches) II |Q|C‘J (‘)
‘ oura L
(voir p.1, No. 31) OU.TIESjQNSE
MIC2_R
MIC2 L

S

1L,

N

Laudio haute définition prend en charge la technologie Jack Sensing (détection de la fiche), mais
le panneau grillagé du chdssis doit étre compatible avec la HDA pour fonctionner correctement.
Veuillez suivre les instructions figurant dans notre manuel et dans le manuel du chéssis pour
installer votre systéme.

. Si vous utilisez un panneau audio AC’97, veuillez le brancher sur lembase audio du panneau

frontal en procédant comme suit :

A. branchez Mic_IN (MIC) sur MIC2_L.

B. branchez Audio_R (RIN) sur OUT2_R et Audio_L (LIN) sur OUT2_L.

C. branchez la mise a terre (GND) sur mise a terre (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont exclusivement réservés au panneau audio HD. I est inutile de les
brancher avec le panneau audio AC’97.

E. Pour activer le micro frontal, sélectionnez longlet « FrontMic » du panneau de contréle Realtek
et réglez le paramétre « Volume denregistrement ».

Cette carte meére est dotée de

Connecteurs du FAN_SPEED_CONTROL 4

ventilateur de pompe a eau CHFA ,;;j‘v”(;fiﬁ?ﬁ i quatre connecteurs pour venti-

du chéssis one ! lateur de chaéssis a refroidisse-

(CHA_FAN1/WP a4 ment par eau a 4 broches. Si

broches) vous envisagez de connecter un

(voir p.1, No. 10) ventilateur de refroidisseur d'eau

pour chissis a 3 broches, veuillez

(CHA_FAN2/WP a4 GND le brancher sur la Broche 1-3.
FAN_VOLTAGE

broches) FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

(voir p.1, No. 27)
(CHA_FAN3/WP a4

broches)

12 34

(voir p.1, No. 3)
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(CHA_FAN4/WP a
4 broches)
(voir p.1, No. 14)

SwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Connecteur du ventilateur
du processeur
(CPU_FANT1 a 4 broches)
(voir p.1, No. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur

de processeur (Quiet Fan) a 4
broches. Si vous envisagez de
connecter un ventilateur de
processeur a 3 broches, veuillez

le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur pour
ventilateur de pompe a eau
du processeur
(CPU_FAN2/WP a4
broches)

(voir p.1, No. 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Cette carte mere est dotée d'un
connecteur pour ventilateur de
processeur a refroidissement par
eau a 4 broches. Si vous envis-
agez de connecter un ventilateur
de refroidisseur d'eau pour
processeur a 3 broches, veuillez
le brancher sur la Broche 1-3.

Connecteur d’alimentation
ATX

(ATXPWRI a 24 broches)
(voir p.1, No. 8)

Cette carte meére est dotée d’'un
connecteur d’alimentation ATX
a 24 broches. Pour utiliser une
alimentation ATX a 20 broches,
veuillez effectuer les branche-
ments sur la Broche 1 et la
Broche 13.

Connecteur dalimentation
ATX 12V

(ATX12V1 a 8 broches)
(voir p.1, No. 1)

Cette carte meére est dotée d'un
connecteur d’alimentation ATX
12V a 8 broches. Pour utiliser
une alimentation ATX a 4
broches, veuillez effectuer les
branchements sur la Broche 1 et
la Broche 5.

*Avertissement : Veuillez vous
assurer que le cable d’ali-
mentation raccordé est pour
le CPU et non pour la carte
graphique. Ne branchez pas le
cable d’alimentation PCle sur
ce connecteur.




Connecteur d’alimentation
ATX 12V

(ATX12V2 a 4 broches)
(voir p.1, No. 2)

N
UL

Veuillez connecter une source
d'alimentation ATX 12 V a ce
connecteur.

*La fiche d'alimentation élec-
trique s'adapte a ce connecteur

dans un seul sens.

Embase SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 a 13 broch-
es)

(voir p.1, No. 32)

1

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
|TPIM7PIRQ

O[O[O]

[e)[e)(e)[e)
[e][e)(e][e](e][e]

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CSO
SPI_DQ2

Ce connecteur prend en charge
un module SPI TPM (Trusted
Platform Module - Module de
plateforme sécurisée), qui permet
de sauvegarder clés, certificats
numériques, mots de passe et
données en toute sécurité. Le
systeme TPM permet également
de renforcer la sécurité du réseau,
de protéger les identités
numériques et de préserver
lintégrité de la plateforme.

Connecteur Thunderbolt
AIC

(TB1 a 5 broches)

(voir p.1, No. 30)

Veuillez connecter une carte
'extension (AIC) Thunderbolt™

au connecteur AIC Thunderbolt

via le cable GPIO.

*Veuillez installer la carte

Thunderbolt™

AIC sur PCIE5 (emplacement

par défaut).

X570 Taichi
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Embase LED de VENTI- B

LATEUR AMD R
G

(AMD_FAN_LED1 a 4 12V

broches) 1

(voir p.1, No. 12)

L'embase LED de VENTILATEUR
AMD sert a connecter le cable
d'extension LED RVB fourni avec
un dissipateur thermique AMD.
La connexion par céble permet
aux utilisateurs de choisir parmi
plusieurs effets lumineux LED.
*Lembase LED de ventilateur
AMD est compatible avec un
ruban LED RVB standard.
Attention : N'installez jamais le
céble LED de VENTILATEUR
dans le mauvais sens ; dans le
cas contraire, le cable peut étre
endommagé.

Embase LED RVB
(RGB_HEADERI1 a 4
broches)

(voir p.1, No. 28)

12vG R B

Cette embase RVB sert a con-
necter le cable d'extension LED
RVB qui permet aux utilisateurs
de choisir parmi plusieurs effets
lumineux LED.

Attention : N'installez jamais le
céble LED RVB dans le mauvais
sens ; dans le cas contraire, le
céble peut étre endommagé.
*Veuillez consulter la page 54 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.

Embase LED adressable )
(LED_DDR_A a3

GND
brochesl) DO_ADDR

vouT
(voir p.1, No. 29)

86

Cette embase sert a connecter un
cable de rallonge LED adressable
permettant aux utilisateurs de
choisir parmi différents effets
lumineux LED.

Attention : N’installez jamais

le cable LED adressable dans

le mauvais sens. Dans le cas
contraire, le cible peut étre
endommagé.

*Veuillez consulter la page 55 pour
des instructions supplémentaires

sur cette embase.



1.5 Boutons intelligents

La carte mére est équipée de quatre boutons intelligents : Bouton Mise en marche, bouton

Réinitialisation, boutons Effacer CMOS et interrupteur BIOS Flashback, permettant aux

utilisateurs d’allumer/éteindre rapidement le systéme, de réinitialiser le systeme, deffacer les

valeurs CMOS ou de flasher le BIOS.

Bouton d'alimentation
(PWRBTN)
(voir p.1, No. 21)

Le bouton d'alimentation permet
aux utilisateurs d’allumer/

éteindre le systéme rapidement.

Bouton de réinitialisation
(RSTBTN)
(voir p.1, No. 22)

Le bouton de réinitialisation
permet aux utilisateurs
de réinitialiser le systeme

rapidement.

Boutons Clear CMOS
(CLRCBTN1)

(voir p.3, No. 14)
(CLRCBTN2)

(voir p.1, No. 19)

Les boutons deffacement

Clear CMOS permettent aux
utilisateurs deffacer rapidement
les valeurs CMOS.

ﬁ Cette fonction est uniquement disponible lorsque lordinateur est éteint et son cordon dalimen-
tation débranché.

X570 Taichi
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Bouton BIOS Flashback ‘ Le bouton BIOS Flashback permet
(BIOS_FB1) 8ios aux utilisateurs de flasher le BIOS.
(voir p.3, No. 17) P

La fonction ASRock BIOS Flashback vous permet de mettre a jour le BIOS sans mise sous tension du

systéme, méme sans CPU.
Pour utiliser la fonction USB BIOS Flashback, veuillez suivre les étapes ci-dessous.

1. Téléchargez le dernier fichier BIOS sur le site Web d'ASRock :http://www.asrock.com.
2. Copiez le fichier BIOS sur votre clé USB. Veuillez vous assurer que le systéme de fichiers de votre
clé USB est FAT32.

3. Procédez a l'extraction du fichier BIOS depuis le fichier zip.

4. Renommez le fichier « creative.rom » et enregistrez-le dans le répertoire racine de X: Cl¢ USB.
5. Branchez le connecteur d’alimentation 24 broches sur la carte meére. Puis activez 'interrupteur
CA de l'alimentation électrique.
*Il est inutile de mettre le systéme sous tension.
6. Branchez ensuite votre clé USB dans le port BIOS Flashback USB.

7. Appuyez sur l'interrupteur BIOS Flashback pendant environ trois secondes. La LED commence
alors a clignoter.

8. Attendez que la LED arréte de clignoter, indiquant que le flashage du BIOS a été effectué.

Sil'indicateur LED devient vert fixe, cela signifie que la fonction BIOS Flashback ne fonctionne

pas correctement. Veuillez vous assurer de brancher la clé USB dans le port USB BIOS Flashback.

5

ol

al JO
OIOIO

Port BIOS Flashback USB
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1 Introduzione

Congratulazioni per 'acquisto della scheda madre ASRock X570 Taichi, una scheda madre

affidabile prodotta secondo i severissimi controlli di qualita ASRock. La scheda madre offre

eccellenti prestazioni con un design robusto che si adatta all'impegno di ASRock di offrire

sempre qualita e durata.

R

Dato che le specifiche della scheda madre e del software BIOS possono essere aggiornate, il contenuto
di questa documentazione sara soggetto a variazioni senza preavviso. Nel caso di eventuali modi-
fiche della presente documentazione, la versione aggiornata sara disponibile sul sito Web di ASRock

senza ulteriore preavviso. Per il supporto tecnico correlato a questa scheda madre, visitare il nostro

il T

sito Web per informazioni specifiche relative al modello atti te in uso. E p trovare

I'elenco di schede VGA pii recenti e di supporto di CPU anche sul sito Web di ASRock. Sito Web di
ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenuto della confezione

« Scheda madre ASRock X570 Taichi (Form Factor ATX)
+ Guida all'installazione rapida di ASRock X570 Taichi

+ CD di supporto ASRock X570 Taichi

4 x cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)

+ 1xscheda ASRock SLI_HB_Bridge_2S (opzionali)

- 2 antenne ASRock WiFi da 2,4/5 GHz

1 x cacciavite ASRock (opzionale)

3 xviti per Socket M.2 (opzionali)

+ 2 x Distanziatori per Socket M.2 (opzionali)
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1.2 Specifiche

Piatta-
forma

CPU

Chipset

Memoria

Alloggio
d’espan-
sione

. Fattore di forma ATX
« PCB 20z rame

« Supporta processori socket AMD AM4 Ryzen™ serie 2000 e 3000
« PWM Digitale Intersil

+ Potenza a 14 fasi

« Supporto di ASRock Hyper BCLK Engine II

- AMD X570

+ Tecnologia memoria DDR4 Dual Channel
+ 4xalloggi DIMM DDR4
+ Le CPU serie AMD Ryzen (Matisse) supportano DDR4 4666+
(OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC, senza buffer*
+ Le CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) supportano DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC e non ECC,
senza buffer*
« Le CPU serie AMD Ryzen (Picasso) supportano DDR4 3466+
(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non ECC, senza buffer*
* Per le CPU serie Ryzen (Raven Ridge), & supportata solo la memoria
ECC senza CPU PRO.
* Per maggiori informazioni fare riferimento all'elenco dei supporti
di memoria sul sito di ASRock. (http://www.asrock.com/)
* Fare riferimento a pagina 26 per il supporto della frequenza
massima DDR4 UDIMM.
» Capacita max. della memoria di sistema: 128GB
+ Contatti doro 15 negli alloggi DIMM

CPU serie AMD Ryzen (Matisse)

+ 3alloggi PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3/PCIE5: singolo
ax16 (PCIE1); doppio a x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3); triplo a x8
(PCIEL) / x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*

CPU serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3alloggi PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3/PCIE5: singolo a
Gen3x16 (PCIE1); doppio a Gen3x8 (PCIEL) / Gen3x8 (PCIE3);
triplo a Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4 (PCIE5))*
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Grafica

CPU serie AMD Ryzen (Picasso)
+ 1xalloggio PCI Express 3.0 x16 (singolo a x8 (PCIE1))*
+ 1xalloggio PCI Express 4.0 x16 (singolo a x8 (PCIE5))*
* Supporto di SSD NVMe come disco davvio
+ 2xalloggi PCI Express 4.0 x1
- Supporto di AMD Quad CrossFireX"™, 3-Way CrossFireX"
and CrossFireX"™
- Supporta NVIDIA® Quad SLI"™ e SLT™"
- Supporto di NVIDIA® NVLink™ con doppia scheda grafica
serie NVIDIA® GeForce® RTX**
** NVIDIA NVLink Bridge non ¢ fornito in dortazione. Se
necessario, acquistarlo presso NVIDIA®.
** Questa funzione ¢ supportata solamente con CPU serie Ryzen
(Pinnacle Ridge).
+ 1x Socket M.2 verticale (Key E) con il modulo WiFi-802.11ax
fornito (sul pannello I/O posteriore)
+ Contatti doro 15 nell'alloggio VGA PCle (PCIE1)

- Grafica AMD Radeon™ serie Vega integrata nelle APU serie
Ryzen*
* 11 supporto effettivo puo variare in base alla CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria condivisa predefinita 2GB. Memoria condivisa
massima supporta fino a 16GB.
* La memoria condivisa massima di 16GB richiede che sia
installata una memoria di sistema da 32GB.
+ Supporta HDMI 2.0 con risoluzione massima fino a 4K x 2K
(4096 x 2160) a 60Hz
+ Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con porte HDMI 2.0 (¢
necessario un monitor compatibile HDMI)
+ Supporta HDR (High Dynamic Range) con HDMI 2.0
+ Supporta HDCP 2.2 con porta HDMI 2.0
+ Supporto riproduzione 4K Ultra HD (UHD) sulla porta HDMI
2.0
+ Supporta Microsoft PlayReady”
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Audio

LAN

LAN wireless

1/0 pannello
posteriore

Audio HD a 7.1 canali con Content Protection (codec audio Realtek
ALC1220)

Supporto audio Blu-ray Premium

Supporta protezione da sovratensione

Supporto di Purity Sound™ 4

- Cappucci audio Nichicon serie Fine Gold

- 120dB SNR DAC con amplificatore differenziale

NE5532 Premium Headset Amplifier per connettore audio
pannello frontale (supporta cuffie fino a 600 Ohm)

- Ingresso Pure Power

- Tecnologia Direct Drive

- Schermatura isolata PCB

- Sensore impedenza sulla porta di uscita linea

- Layer PCB individuali per canali audio R/L

- Connettori audio dorati

- Connettore audio dorato 15 u

Supporta DTS Connect

LAN Gigabit 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Supporto WOL (Wake-On-LAN)

Supporta protezione da fulmini/scariche elettrostatiche
Supporto Energy Efficient Ethernet 802.3az

Supporto PXE

Modulo Intel® 802.11ax WiFi

Supporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Supporta Dual-Band (2,4/5 GHz)

Supporta WiFi6 802.11ax (2,4 Gbps)

2 antenne per supportare tecnologia a diversita 2 (trasmissione) x 2
(ricezione)

Supporto di Bluetooth 5.0 + High speed Classe II

Supporta MU-MIMO

2 X porte antenna

1 x porta mouse/tastiera PS/2

1 x porta HDMI

1 x porta uscita SPDIF ottico

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo A (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)

1 x Porta USB 3.2 Gen2 di tipo C (10 Gb/s) (Supporto protezione
ESD)
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+ 6 xporte USB 3.2 Genl (supporto protezione da scariche
elettrostatiche)
* Alimentazione Ultra USB supportata sulle porte USB3_5_6.
* La funzione di riattivazione ACPI non ¢ supportata sulle porte
USB3_5_6.
+ 1xporta LAN RJ-45 con LED (ACT/LINK LED e SPEED LED)
+ 1x pulsante per azzerare la CMOS
+ 1 x Tasto Flashback BIOS
+ Connettori audio HD: altoparlante posteriore/centrale/basso/
ingresso linea/altoparlante anteriore/microfono (connettori audio

dorati)

Archiviazione - 8x connettori SATA3 6,0 Gb/s, supporto RAID (RAID 0, RAID 1, e
RAID 10), NCQ, AHCI e Hot Plug

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_1), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo M Key 2242/2260/2280 ed il modulo M.2 PCI Express
fino a Gen4 x4 (64 Gb/s) (con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con
Pinnacle Ridge e Picasso)*

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_2), supporta il modulo M.2 PCI Express
di tipo M Key 2260/2280 fino a Gen4 x4 (64 Gb/s)*

+ 1xsocket Hyper M.2 (M2_3), supporta il modulo M.2 SATA3 6,0
Gb/s di tipo 2230/2242/2260/2280/22110 ed il modulo M.2 PCI
Express fino a Gen4 x4 (64 Gb/s)*

*Se M2_3 ¢ occupato, l'alloggio PCIES sara disabilitato
* Supporto di SSD NVMe come disco d’avvio
* Supporta kit ASRock U.2

Connettore + 1x connettore SPI TPM

1 x connettore LED alimentazione e altoparlante

+ 1x Collettore LED ventola AMD
*11 collettore LED ventola AMD ¢ compatibile con una normale striscia
a LED RGB.

* 11 collettore LED ventola AMD supporta strisce LED con un carico
massimo di 3A (36W) e di lunghezza massima di 2,5 m.

+ 1xcollettore LED RGB

* Supporto totale di fino a 12V/3A, 36 W strip LED

+ 1x Header LED indirizzabile

* Supporto totale di fino a 5V/3A, 15W strip LED

+ 1 x connettore ventola CPU (4-pin)

* 11 connettore ventola CPU supporta ventole CPU con potenza massi-
madilA (12W).
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Funzional-
ita BIOS

+ 1 x connettore ventola CPU/ventola pompa dell'acqua (4 pin)
(Controllo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola CPU/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
4 x connettori ventola telaio/ventola pompa dell'acqua (4 pin) (Con-
trollo intelligente della velocita della ventola)
* La ventola Chassis/ventola pompa dell'acqua supporta ventole di
sistemi di raffreddamento ad acqua di potenza massima di 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP e CHA_FAN4/WP sono in grado di rilevare se ¢ in uso una
ventola a 3 pin o 4 a pin.
1 x connettore alimentazione ATX 24-pin (connettore alimen-
tazione ad alta densita)
1 x connettore alimentazione 12V 8-pin (connettore alimentazi-
one ad alta densitd)
1 x connettore alimentazione 12V 4-pin (connettore alimentazi-
one ad alta densitd)
1 x connettore audio pannello frontale (15u connettore audio
dorati)
+ 1xcollettore USB AMD LED FAN
+ 1 x connettore Thunderbolt AIC (5-pin) (supporta solo carta
ASRock Thunderbolt AIC)
+ 2x connettori USB 2.0 (supporto di 4 porte USB 2.0) (supporta
protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1 x connettore USB 3.2 Genl (supporto di 2 porte USB 3.2 Genl)
(supporto protezione da scariche elettrostatiche)
+ 1xporta USB 3.2 tipo C connettore Gen2 (Supporto protezione
ESD) sul pannello frontale
+ 1xDr. Debug con LED
+ 1x Tasto d'alimentazione con LED
+ 1 x Tasto di ripristino con LED

+ 1x pulsante per azzerare la CMOS

+ AMI UEFI Legal BIOS con interfaccia di supporto
Supporta “Plug and Play”

+ Eventi di riattivazione conformi a ACPI 5.1

+ Supporta jumperfree

+ Supporto di SMBIOS 2.3

- CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO,
PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP, Regolazione variabile

tensione
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Sensore di temperatura: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,

Hardware
Monitor telaio, telaio/pompa dell'acqua
+ Tachimetro ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua, telaio,
telaio/pompa dellacqua
« Ventola silenziosa (regolazione automatica velocita in base alla
temperatura della CPU): Ventole CPU, CPU/pompa dellacqua,
telaio, telaio/pompa dell'acqua
+ Controllo velocita ventola: Ventole CPU, CPU/pompa dell'acqua,
telaio, telaio/pompa dell'acqua
« Monitoraggio tensione: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP
SO + Microsoft® Windows® 10 64 bit
Certificazi- FCC, CE
oni + ErP/EuP Ready (& necessaria alimentazione ErP/EuP ready)

* Per informazioni dettagliate sul prodotto, visitare il nostro sito Web: http://www.asrock.com

Prestare attenzione al potenziale rischio previsto nella pratica di overclocking, inclusa la

A regolazione delle impostazioni nel BIOS, l'applicazione di tecnologia di Untied Overclocking o
l'utilizzo di strumenti di overclocking di terze parti. L'overclocking puo influenzare la stabilita
del sistema o perfino provocare danni ai componenti e ai dispositivi del sistema. Occorre
eseguirlo a proprio rischio e spese. Non ci riterremo responsabili per possibili danni provocati da
overclocking.
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1.3 Impostazione jumper

L'illustrazione mostra in che modo vengono impostati i jumper. Quando il cappuccio del
jumper ¢ posizionato sui pin, il jumper ¢ "cortocircuitato”. Se sui pin non ¢ posizionato

alcun cappuccio del jumper, il jumper ¢ "aperto”.

W

Short Open

Jumper per azzerare la Cortocircuitato: Azzerare la
CMOS CMOS

(CLRCMOSI) Jumper a 2 pin Aperto: Predefinito

(vedere pag. 1, n. 23)

CLRCMOSI consente di azzerare i dati presenti nella CMOS. I dati presenti nella CMOS
includono informazioni relative all'impostazione del sistema quali password del sistema,
data, ora e parametri di impostazione del sistema. Per azzerare e reimpostare i parametri
del sistema alla configurazione predefinita, spegnere il computer e scollegare il cavo di
alimentazione, quindi utilizzare un cappuccio del jumper per cortocircuitare i pin su
CLRCMOSI per 3 secondi. Ricordarsi di rimuovere il cappuccio del jumper dopo aver
azzerato la CMOS. Se ¢ necessario azzerare la CMOS dopo I'aggiornamento del BIOS, ¢
necessario riavviare prima il sistema e in seguito spegnerlo prima di eseguire I'operazione
di azzeramento della CMOS.

Q Il pulsante per azzerare la CMOS ha la stessa funzione del jumper per azzerare la CMOS.
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1.4 Header e connettori su scheda

Gli header e i connettori sulla scheda NON sono jumper. NON posizionare cappucci del jumper su
questi header e connettori. Il posizionamento di cappucci del jumper su header e connettori provochera
danni permanenti alla scheda madre.

Header sul pannello del PLED: Collegare il tasto d'alimentazione,
sistema

(PANELI a 9 pin)
(vedere pag. 1, n. 20)

il tasto di ripristino e l'indicatore
di stato del sistema del telaio

a questa basetta in base
all'assegnazione dei pin definita

HDLED+

di seguito. Annotare i pin positivi
e negativi prima di collegare i

cavi.

Collegare al tasto dalimentazione del pannello frontale del telaio. Utilizzando il tasto dalimentazione
& possibile configurare il modo in cui si spegne il sistema.

Q PWRBTN (tasto d'alimentazione):

RESET (tasto di ripristino):
Collegare all'interruttore di ripristino del pannello frontale del telaio. Premere il tasto di ripristino
per riavviare il sistema se il computer si blocca e non riesce ad eseguire un normale riavvio.

PLED (LED alimentazione del sistema):

collegare all'indicatore di stato dell'alimentazione sul pannello anteriore dello chassis. Il LED é
acceso quando il sistema ¢é in funzione. Il LED continua a lampeggiare quando il sistema si trova
nello stato di sospensione S1/83. Il LED ¢é spento quando il sistema si trova nello stato di sospensione
§4 0 quando é spento (S5).

HDLED (LED di attivita disco rigido):
collegare al LED di attivita disco rigido sul pannello anteriore dello chassis. Il LED ¢é acceso quando
il disco rigido sta leggendo o scrivendo dati.

11 design del pannello anteriore puo cambiare a seconda dello chassis. Un modulo del pannello fron-
tale consiste principalmente di tasto dalimentazione, tasto di ripristino, LED dalimentazione, LED
attivita del disco rigido, altoparlanti e cosi via. Quando si collega il modulo del pannello frontale del
telaio a questa basetta, assicurarsi che lassegnazione dei cavi e lassegnazione dei pin siano corrette.
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Connettore LED SPEAKER Collegare i LED alimentazione e
alimentazione e DU,V?,\lAJy M altoparlante a questo connet-
altoparlante sy | tore.
(SPK_PLEDI a 7 pin) Olo

g (elle](e)
(vedere pag. 1, n. 26) I

PLED+
PLED+
PLED-

Connettori Serial ATA3 o, = - Questi otto connettori SATA3
(SATA3_1_2: F(j L g supportano cavi di trasmissione
vedere pag. 1, n. 15) &= =S dati SATA per i dispositivi
(SATA3_3_4: :;| = [ $| d’archiviazione interni velocita
vedere pag. 1, n. 16) E L E di trasferimento dati fino a
(SATA3_5_6: o ==l 6,0 Gb/s.
vedere pag.1, n. 17) zl = [l :I
(SATA3_7_8: £ L £
vedere pag.1, n. 18) o ==

~ 1 ] ©

< <

AIE

s ==l o
Collettore USB AMD LED 1 Questo collettore viene
FAN GND utilizzato per il collegamento del

P- P+
(USB_5 a 4 pin) USB_PWR connettore USB sul dissipatore
(vedere pag. 1, n. 11) di calore AMD SR3.
Header USB 2.0 USB_PWR Ci sono due connettori su
5.

(USB_1_2a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 24)
(USB_3_4 a9 pin)
(vedere pag. 1, n. 25)

p-
USB_P!

WR

questa scheda madre. Ciascun
header USB 2.0 puo supportare

due porte.

Header USB 3,2 Genl
(USB3_7_8 19 pin)
(vedere pag. 1, n. 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus.

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

C? un connettore su questa
scheda madre. Questa basetta
USB 3.2 Genl puo supportare

due porte.
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Connettore USB 3.2 Gen2 - E presente un connettore

tipo C pannello anteriore USB 3.2 Gen2 tipo C pannello

(F_USB31_TC_1 a 20 pin) anteriore su questa scheda

(vedere pag. 1, n. 13) madre. Questo connettore viene
utilizzato per il collegamento

_— di un modulo USB 3.2 Gen2
USB Type-C Cable per porte USB 3.2 Gen2

supplementari.

Header audio pannello O ResencE# Questo header serve a collegare

anteriore
(HD_AUDIOL1 a 9 pin)

MIC_RET
OUT_RET i dispositivi audio al pannello

audio anteriore.

(vedere pag. 1, n. 31) ouT2 L

{

1. L'audio ad alta definizione supporta le funzioni Jack sensing, ma il filo del pannello sullo chassis

deve supportare HDA per funzionare correttamente. Seguire le istruzioni presenti nel nostro
manuale e nel manuale dello chassis per installare il sistema.

. Se si utilizza un pannello audio AC’97, installarlo sull'header audio del pannello anteriore seg-

uendo le fasi di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET servono soltanto per il pannello audio HD. Non é necessario collegarli
per il pannello audio AC’97.

E. Per attivare il microfono anteriore, andare alla scheda “FrontMic” nel pannello di controllo
Realtek e regolare il “Volume di registrazione”.

Connettori ventola pompa  ran_speep_conTroL 4 Questa scheda madre ¢ dotata

5 . CHA_FAN_SPEED 3 . .
dell'acqua telaio FAN_VOLTAGE 2 di quattro connettori ventola a
(CHA_FAN1/WP a 4 pin) one ! 4 pin per il raffreddamento ad
(vedere pag. 1, n. 10) acqua del telaio. Se si decide di

collegare una ventola telaio con

CHA_FAN2/WP a 4 pin) N vouce raffreddamento ad acqua a 3 pin,
vedere pag. 1, n. 27) FAN_SPEED collegarla al pin 1-3.

—~ o~ o~

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN3/WPa 4 pin)
vedere pag. 1, n. 3)

12 34
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(CHA_FAN4/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 14)

SwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Connettore ventola
CPU(CPU_FANI a 4 pin)
(vedere pag. 1,n. 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore per la ventola
della CPU (Ventola silenziosa)
a 4 pin. Se si decide di collegare
una ventola della CPU a 3 pin,
collegarla al pin 1-3.

Connettore ventola pompa
dell'acqua CPU
(CPU_FAN2/WP a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 4)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

12 3 4

Questa scheda madre ¢ dotata

di un connettore per la ventola
della CPU con raffreddamento
ad acqua a 4 pin. Se si decide di
collegare una ventola della CPU
con raffreddamento ad acqua a 3

pin, collegarla al pin 1-3.

Connettore di
alimentazione ATX
(ATXPWRI a 24 pin)
(vedere pag. 1, n. 8)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX a 24 pin. Per utilizzare
un'alimentazione ATX a 20 pin,
collegarla lungo il pin 1 e il pin
13.

Connettore di
alimentazione ATX da
12V

(ATX12V1 a 8 pin)
(vedere pag. 1, n. 1)

Questa scheda madre ¢ dotata
di un connettore di alimentazi-
one ATX da 12 V a 8 pin. Per
utilizzare un'alimentazione ATX
a 4 pin, collegarla lungo il pin 1
eil pin 5.

*Attenzione: assicurarsi che il
cavo di alimentazione connes-
so sia per la CPU e non per la
scheda grafica. Non inserire il
cavo di alimentazione PCle in

questo connettore.




Connettore di
alimentazione ATX da
12V

(ATX12V2 a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 2)

N
Ul

Collegare un alimentatore ATX
a 12 V a questo connettore.

*La spina di alimentazione puo

essere inserita in questo connet-

tore con un solo orientamento.

Connettore SPI TPM
(SPI_TPM_J1 a 13 pin)
(vedere pag. 1, n. 32)

SPI_DQ3
+3.3V

Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
|TPIM7PIRQ

Questo connettore supporta il
sistema SPI Trusted Platform
Module (TPM), che puo archiviare
in modo sicuro chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema TPM permette anche di
potenziare la sicurezza della rete,
di proteggere identita digitali e di
garantire l'integrita della

piattaforma.

ConnettoreThunderbolt
AIC

(TBI1 5-pin)

(vedere pag. 1, n. 30)

Collegare una scheda aggiuntiva
Thunderbolt™ (AIC) al connettore
Thunderbolt AIC utilizzando il
cavo GPIO.

*Installare Thunderbolt™

Da scheda AIC a PCIES5 (slot
predefinito)

X570 Taichi
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Collettore LED AMD FAN
(AMD_FAN_LEDI1 a 4
pin)

(vedere pag. 1, n. 12)

12V

11 collettore LED AMD FAN
viene utilizzato per collegare la
prolunga LED RGB in dotazione
con dissipatore di calore AMD. 11
collegamento del cavo consente
agli utenti di selezionare tra vari
effetti di illuminazione a LED.
*11 collettore LED ventola AMD
¢ compatibile con una normale
striscia a LED RGB.

Attenzione: Non installare il
cavo LED FAN in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

Collettore LED RGB
(RGB_HEADERI a 4 pin)
(vedere pag. 1, n. 28)

12VG R B

Questa basetta RGB é utilizzata
per collegare il cavo di prolunga
RGB LED che permette agli utenti
di scegliere tra vari effetti luminosi
LED.

Attenzione: Non installare il cavo
LED RGB in senso errato; in
caso contrario, il cavo potrebbe
danneggiarsi.

* Fare riferimento a pagina 54

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.

Header LED indirizzabile
(ADDR_LED1 a 3 pin)
(vedere pag. 1, n. 29)

GND
DO_ADDR
vouT

Questo header serve a collegare il
cavo di estensione del LED indi-
rizzabile che consente di scegliere
tra vari effetti luce LED.
Attenzione: Non installare mai

il cavo del LED indirizzabile
secondo un orientamento errato,
altrimento potrebbe danneggiar-
si.

* Fare riferimento a pagina 55

per ulteriori istruzioni su questa

basetta.



X570 Taichi

1.5 Interruttori intuitivi

La scheda madre ¢ dotata di quattro interruttori intuitivi: Tasto d’alimentazione, tasto di
ripristino, tasti Clear CMOS ed interruttore BIOS Flashback che consentono di accendere/
spegnere rapidamente il sistema, ripristinare il sistema, cancellare i valori CMOS o aggiornare

il BIOS.
Tasto d’alimentazione 1l tasto d’alimentazione
(PWRBTN) consente di accendere/spegnere

(vedere pag. 1, n. 21) rapidamente il sistema.

(RSTBTN)
(vedere pag. 1, n. 22)

di ripristinare rapidamente il

sistema.

Tasto di ripristino H 1l tasto di ripristino consente

Tasti Clear CMOS e o I tasti Clear CMOS permettono
(CLRCBTN1) ’ di cancellare rapidamente i valori
(vedere pag. 3, n. 14) e o CMOS.

(CLRCBTN2)

(vedere pag. 1, n. 19)

ﬁ Questa funzione ¢ operativa solo quando si spegne il computer e si scollega l'alimentatore.
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Tasto BIOS Flashback
(BIOS_FB1) BIOS‘
(vedere pag. 3, n. 17) Fiashback

L'interruttore BIOS Flashback
consente agli utenti di aggiornare il
BIOS.

La funzione di BIOS Flashback ASRock consente di aggiornare il BIOS senza alimentare il sistema,

persino senza la CPU.

Per utilizzare la funzione BIOS Flashback USB, attenersi ai passaggi di seguito.

1
2

3

. Scaricare il file BIOS piti recente dal sito web di ASRock:http://www.asrock.com.

. Copiare il file del BIOS nella chiavetta USB. Assicurarsi che il file system sulla chiavetta USB sia

FAT32.

. Estrarre il file del BIOS dal file compresso.

4. Rinominare il file come “creative.rom” e salvarlo nella directory root di X: Chiavetta USB.

5

8

. Inserire il connettore di alimentazione a 24 pin nella scheda madre. Quindi accendere l'interruttore

CA dell'alimentazione.

*Non ¢é necessario alimentare il sistema.
. Quindi collegare I'unitd USB alla porta USB BIOS Flashback.

. Premere l'interruttore BIOS Flashback per circa tre secondi. A questo punto il LED comincera a

lampeggiare.

. Attendere finché il LED non smette di lampeggiare, indicando che la copia del BIOS ¢ stata

completata.

*Se il LED si illumina in verde, allora il BIOS Flashback non funziona correttamente. Assicurarsi
di aver inserito I'unitd USB nella porta USB BIOS Flashback.

&

7

©

ol

Jee
OIOI0

Porta USB BIOS Flashback
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1 Introduccion

Gracias por comprar la placa base ASRock X570 Taichi, una placa base fiable fabricada
segun el rigurosisimo control de calidad de ASRock. Ofrece un rendimiento excelente con

un disefo resistente de acuerdo con el compromiso de calidad y resistencia de ASRock.

Ya que las especificaciones de la placa base y el software de la BIOS podrdn ser actualizados, el
contenido que aparece en esta documentacién estard sujeto a modificaciones sin previo aviso. Si esta

i)

documentacion sufre alguna modificacion, la version act estard disponible en el sitio web de

ASRock sin previo aviso. Si necesita asistencia técnica relacionada con esta placa base, visite nuestro
sitio web para obtener informacion especifica sobre el modelo que esté utilizando. Podrd encontrar
las iiltimas tarjetas VGA, asi como la lista de compatibilidad de la CPU, en el sitio web de ASRock.
Sitio web de ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Contenido del paquete

» Placa base ASRock X570 Taichi (Factor de forma ATX)
+ Guia de instalacion rapida de ASRock X570 Taichi

+ CD de soporte de ASRock X570 Taichi

+ 4 x Cables de datos Serie ATA (SATA) (Opcional)

+ 1 tarjeta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

-+ 2 x Antenas ASRock WiFi 2,4/5 GHz

+ 1xdestornillador ASRock (Opcional)

+ 3 x tornillos para socket M.2 (Opcional)

+ 2xseparadores para sockets M.2 (Opcional)
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1.2 Especificaciones

Plataforma

CPU

Conjunto de
chips

Memoria

Ranura de
expansion

+ Factor de forma ATX
« Circuito impreso (PCB) de 2 oz de cobre

+ Admite los procesadores AM4 Ryzen™ serie 2000 y 3000 con
z6calo AMD

- PWM digital Intersil

+ Disefo de 14 fases de alimentacion

+ Admite motor Hiper-BCLK de ASRock II

- AMD X570

+ Tecnologia de memoria DDR4 de doble canal

« 4 xranuras DIMM DDR4

« Las CPU de la serie AMD (Matisse) admiten memoria sin bufer
DDR4 4666+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0OC)/4200(OC)/
4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 y no ECC*

+ Las CPU de la serie AMD (Pinnacle Ridge) admiten memoria sin
bufer DDR4 3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC 'y
no ECC*

« Las CPU de la serie AMD (Picasso) admiten memoria sin bufer
no ECC DDR4 3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133*

* Para CPU de la serie Ryzen (Picasso), ECC solamente se admite con
CPU PRO.

* Para obtener mas informacidn, consulte la lista de memorias com-
patibles en el sitio web de ASRock. (http://www.asrock.com/)

* Consulte la pagina 26 para conocer las frecuencias maximas
compatibles de DDR4 UDIMM.

+ Capacidad maxima de memoria del sistema: 128GB

+ Contacto 15y Gold en ranuras DIMM

CPU de la serie AMD Ryzen (Matisse)

+ 3 ranuras PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3/PCIE5: simple a x16
(PCIE1); dual a x8 (PCIEL) / x8 (PCIE3); triple a x8 (PCIE1) / x8
(PCIE3) / x4 (PCIE5))*

CPU de la serie AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 ranuras PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3/PCIES5: simple a
Gen3x16 (PCIE1); dual a Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3);
triple a Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4 (PCIE5))*
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CPU de la serie AMD Ryzen (Picasso)
+ 1 ranura PCI Express 3.0 x16 (simple a x8 (PCIE1))*
+ 1 ranura PCI Express 4.0 x16 (simple a x4 (PCIE5))*
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
« 2x Ranuras PCI Express 4.0 x1
- Compatible con AMD Quad CrossFireX"", 3-Way CrossFireX"™ y
CrossFireX™
- Compatible con NVIDIA® Quad SLI"™ y SLI™"
+ Admite NVIDIA® NVLink™ con tarjetas gréficas duales de la
serie NVIDIA® GeForce® RTX**
** NVIDIA NVLink Bridge no se incluye con el paquete. Se puede
adquirir en NVIDIA® si es necesario.
** Esta funcion solamente se admite con CPU de la serie Ryzen
(Pinnacle Ridge).
« 1x Zdcalo M.2 vertical (clave E) con el médulo WiFi-802.11ax
integrado (en la E/S trasera)
+ Contacto 15p Gold en ranura VGA PCle (PCIE1)

Graficos « Tarjeta grafica de la serie AMD Radeon™ Vega integrada en APU
de la serie Ryzen*
* El soporte real puede variar segtin la CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartida predeterminada de 2 GB. Memoria méaxima
compartida admite hasta 16 GB.
* La memoria compartida maxima de 16GB requiere que haya una
memoria del sistema de 32GB instalada.
» Compatible con HDMI 2.0 con una resoluciéon maxima de 4K x
2K (4096x2160) a 60Hz
+ Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, color
profundo (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits)
con puertos HDMI 2.0 (se necesita un monitor compatible con
HDMI)
+ Admite HDR (alto rango dindmico) con HDMI 2.0
+ Admite HDCP 2.2 con puerto HDMI 2.0
+  Admite reproduccién 4K Ultra HD (UHD) con puerto HDMI 2.0
» Compatible con Microsoft PlayReady”
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Audio

LAN

LAN inalam-
brica

E/S en panel
posterior

7.1 Audio CH HD con Proteccion de contenido (Realtek ALC1220

Audio Codec)

Compatible con audio Blu-ray Premium

Admite proteccion contra sobretensiones

Compatible con Purity Sound™ 4

- Tapas de audio Nichion de la serie Fine Gold

- 120dB SNR DAC con amplificador diferencial

- Amplificador de auriculares de primera calidad NE5532 para
conector de audio del panel frontal (admite auriculares de hasta
600 ohmios)

- Entrada de alimentacién pura

- Tecnologia Direct Drive

- Proteccion de aislamiento PCB (circuito impreso)

- Deteccién de impedancia en el puerto salida de linea

- Capas PCB individuales para canal de audio D/I

- Conectores de audio de oro

- Conector de audio dorado de 15

Compatible con DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Admite la funcion Reactivacion de LAN

Admite proteccion contra rayos y descargas electrostaticas (ESD)
Admite Ethernet 802.3az de eficiencia energética

Admite PXE

Modulo WiFi Intel® 802.11ax

Compatible con IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Compatible con Banda Dual (2,4/5 GHz)

Compatible con WiFi6 802.11ax (2,4 Gb/s)

2 antenas compatibles con Tecnologia de diversidad 2 (Transmision)
x 2 (Recepcion)

Compatible con Bluetooth 5.0 + Alta velocidad clase II

Admite MU-MIMO

2 x Puertos de antena

1 x puerto de ratén/teclado PS/2

1 x puerto HDMI

1 puerto de salida SPDIF 6ptica

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo A Port (10 Gb/s)
(admite proteccion ESD)

1 x Puerto USB 3.2 Gen2 Tipo C Port (10 Gb/s)
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+ (admite proteccion ESD)
+ 6 x Puertos USB 3.2 Genl (admite proteccion contra descargas
electrostaticas)
* Se admite Alimentacion ultra-USB en puertos USB3_5_6.
* La funcion de reactivaciéon ACPI no se admite en puertos los
USB3_5_6.
+ 1xPuerto LAN RJ-45 con LED (LED DE ACTIVIDAD/ENLACE y
LED DE VELOCIDAD)
+ 1botén de borrado CMOS
« 1 x Boton Actualizar BIOS
« Conector de audio HD: Altavoz trasero / Central / Graves / Entrada

de linea / Altavoz frontal / Microfono (conectores de audio de oro)

Almace- + 8 x conectores SATA3 de 6,0 Gb/s, compatible con RAID (RAID 0,
namiento RAID 1y RAID 10), NCQ, AHCI y conexion en caliente
+ 1x Zécalo Hyper (M2_1) que admite el médulo SATA3 6,0 Gb/s
M.2 de tipo 2242/2260/2280 con clave M y el médulo PCI Express
M.2 hasta Gen4 x4 (64 Gb/s) (con Matisse) o Gen3 x4 (32 Gb/s) (con
Pinnacle Ridge y Picasso)*
+ 1x Zécalo Hyper M.2 (M2_2), compatible con el médulo PCI
Express M.2 tipo 2260/2280 con clave M hasta Gen4 x4 (64 Gb/s)*
+ 1x Zbcalo Hyper M.2 (M2_3) que admite el médulo SATA3 6,0
Gb/s M.2 de tipo 2230/2242/2260/2280/22110 con clave M y el
modulo PCI Express M.2 hasta Gen4 x4 (64 Gb/s)*
* Si M2_3 esta ocupado, PCIE5 se deshabilitara.
* Admite unidad de estado sélido de NVMe como disco de arranque
* Admite el Kit U.2 de ASRock

Conector « 1 x Conector SPI TPM
» 1x LED de alimentacion y base de conexiones para el altavoz
- 1 x Base de conexiones de LED de ventilador AMD
* La base de conexiones de LED de ventilador AMD es compatible con
la tira de LED RGB normal.
* La base de conexiones de LED del ventilador AMD admite bandas de
LED con una carga maxima de 3 A (36 W) y una longitud de hasta
2,5m.
« 1 x Cabezal de indicador LED RGB
* Admite una tira de LED de hasta 12 V/3 A (36 W) en total
+ 1 x Base de conexiones de LED direccionable
* Admite una tira de LED de hasta 5 V/3 A (15 W) en total
+ 1 x Conector para ventilador de la CPU (4 contactos)
* El conector para ventilador de la CPU admite ventilador de la CPU

con una potencia de ventilador de 1 A (12 W) méxima.
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Funcion de
la BIOS

+ 1x Conector (4 contactos) para el ventilador de la bomba de
agua/CPU (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la CPU/bomba de agua admite ventilador del disi-
pador por agua con una potencia de ventilador maxima de 2A (24 W).
4 x Conectores (4 contactos) para el ventilador de la bomba de agua/
chasis (control de velocidad de ventilador inteligente)
* El ventilador de la bomba de agua/Chasis admite ventilador del
disipador por agua con una potencia de ventilador méxima de 2A (24
W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP y CHA_FAN4/WP se pueden detectar automaticamente si se usa
el ventilador de 3 o 4 contactos.
+ 1x Conector de alimentacion de 24 contactos y ATX (conector de
alimentacidn de alta densidad)
+ 1 Conector de alimentacién de 8 contactos y 12V (conector de
alimentacidn de alta densidad)
+ 1 Conector de alimentacion de 4 contactos y 12V (conector de
alimentacidn de alta densidad)
+ 1x Conector de audio en el panel frontal (15 Conector de audio
de oro)
+ 1x Base de conexiones USB de ventilador de LED AMD
« 1 x conector Thunderbolt AIC (5 contactos) (Solamente se admite
tarjeta AIC Thunderbolt)
+ 2x Bases de conexiones USB 2.0 (admite 4 puertos USB 2.0)
(Admite proteccién contra descargas electrostaticas)
+ 1xbase de conexiones USB 3.2 Gen1 (admite 2 puertos USB 3.2
Genl) (Admite proteccion contra descargas electrostaticas)
+ 1x Base de conexiones USB 3.2 Gen2 Tipo C en el panel frontal
(admite proteccion ESD)
+ 1x Dr. Debug con indicador LED
+ 1x Boton de alimentacion con LED
+ 1x Boton de restablecimiento con LED
+ 1boton de borrado CMOS

BIOS legal UEFI AMI compatible con interfaz grafica de usuario
Compatible con “Plug and Play”

+ Eventos de reactivacion conformes con ACPI 5.1

+ Compatible con Jumper FREE

+ Admite SMBIOS 2.3

+ Varios ajustes de voltaje de CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM,
VPPM, PREM VDD_CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1,8 V'y
VDDP



Monitor de
hardware
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Certifica-
ciones

X570 Taichi

+ Deteccién de temperatura: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis, chasis/bomba de agua

« Tacometro del ventilador: Ventiladores de la CPU, CPU/bomba
de agua, chasis, chasis/bomba de agua

« Ventilador silencioso (ajuste automatico de la velocidad del ven-
tilador del chasis por temperatura de la CPU): Ventiladores de la
CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

« Control de varias velocidades del ventilador: Ventiladores de la
CPU, CPU/bomba de agua, chasis, chasis/bomba de agua

+ Supervision del voltaje: +12 V, +5 V, +3,3 V, Vcore de CPU, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8 V,
VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64 bits
- FCCyCE

+ Preparado para ErP/EuP (se necesita una fuente de alimentacion
preparada para ErP/EuP)

* Para obtener informacion detallada del producto, visite nuestro sitio Web: http://www.asrock.com

A

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de overclocking,

incluido el ajuste de la BIOS, aplicando la tecnologia de overclocking liberada o utilizando las
herramientas de overclocking de otros fabricantes. El overclocking puede afectar a la estabilidad
del sistema e, incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y usted debe asumir los costos. No asumimos ninguna
responsabilidad por los posibles dafios causados por el overclocking.
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1.3 Instalacion de los puentes

La instalacion muestra como deben instalarse los puentes. Cuando la tapa de puente se
coloca en los contactos, el puente queda “Corto”. Si no coloca la tapa de puente en los

contactos, el puente queda “Abierto”

W 9

Short Open

Puente de borrado de Corto: Borrado de CMOS
CMOS P Abierto: Predeterminado
(CLRCMOS1) Puente de 2 contactos

(consulte la pag. 1, n° 23)

CLRCMOSI le permite borrar los datos del CMOS. Los datos del CMOS incluyen
informacion de instalacién del sistema como, por ejemplo, la contrasenia, la fecha y la

hora del sistema y los parametros de instalacion del sistema. Para borrar y restablecer los
parametros del sistema a los valores predeterminados de instalacion, apague el ordenador
y desenchufe el cable de alimentacion. A continuacion, utilice una tapa de puente para
acortar los contactos del CLRCMOS]1 durante 3 segundos. Acuérdese de retirar la tapa de
puente después de borrar el CMOS. Si necesita borrar el CMOS cuando acabe de actualizar
la BIOS, debera arrancar el sistema primero y, a continuacién, deberd apagarlo antes de
que realice el borrado del CMOS.

Q El botén de borrado CMOS tiene la misma funcion que el puente de borrado de CMOS.
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1.4 Conectores y cabezales incorporados

Los cabezales y conectores incorporados NO son puentes. NO coloque tapas de puente sobre estos
cabezales y conectores. Si coloca tapas de puente sobre los cabezales y conectores danard de forma
permanente la placa base.

Cabezal del panel del PLED+ Conecte el boton de

sistema alimentacion, el botén de
(PANELI1 de 9 restablecimiento y el indicador
contactos) 1 de estado del sistema que se

(consulte la pag. 1, n° 20) encuentran en el chasis a esta

HDLED- . .
HDLED+ base de conexiones segun las

asignaciones de contactos

que se indica a continuacion.
Cerciorese de cudles son

los contactos positivos y los
negativos antes de conectar los

cables.

PWRBTN (botén de alimentacion):
Q Conéctelo al boton de alimentacién del panel frontal del chasis. Deberd configurar la forma en la

que su sistema se apagard medi el botén de ali ion.

RESET (botén de restablecimiento):
Conéctelo al boton de restablecimiento del panel frontal del chasis. Pulse el botén de restablecimien-
to para resetear el ordenador si éste estd bloqueado y no se puede reiniciar de forma normal.

PLED (Indicador LED de la alimentacion del sistema):

Conéctelo al indicador de estado de la alimentacién del panel frontal del chasis. El indicador LED
permanece encendido cuando el sistema estd funcionando. El indicador LED parpadea cuando el
sistema se encuentra en estado de suspensién S1/S3. El indicador LED se apaga cuando el sistema se
encuentra en estado de suspension S4 o estd apagado (S5).

HDLED (Indicador LED de actividad en el disco duro):
Conéctelo al indicador LED de actividad en el disco duro del panel frontal del chasis. El indicador
LED permanece encendido cuando el disco duro estd leyendo o escribiendo datos.

El disefio del panel frontal puede ser diferente dependiendo del chasis. Un médulo de panel frontal
consta principalmente de: botén de alimentacion, boton de restablecimiento, indicador LED de ali-
mentacion, indicador LED de actividad en el disco duro, altavoz, etc. Cuando conecte su médulo del
panel frontal del chasis a este cabezal, asegiirese de que las asignaciones de los cables y los contactos

coinciden correctamente.
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LED de alimentacioén y
base de conexiones para la
altavoz

(SPK_PLEDI1 de 7
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 26)

DU

v |

SPEAKER
DUMMY
MMY

olo

QIO|O

PLED+

PLED+
PLED-

Conecte el LED de alimentacién
del chasis y el altavoz del chasis

a esta base de conexiones.

Conectores Serie ATA3
(SATA3_1_2:

consulte la pag.1, n° 15)
(SATA3_3_4:

consulte la pag. 1, N.° 16)
(SATA3_5_6:

consulte la pag. 1, N.° 17)
(SATA3_7_8:

consulte la pag. 1, N.° 18)

SATA3_7 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

]

d [

4 [r

f—] I——1 [——3 I——]

d [r
SATA3 8 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_f

Estos ocho conectores SATA3
son compatibles con cables de
datos SATA para dispositivos
de almacenamiento interno con
una velocidad de transferencia
de datos de hasta 6,0 Gb/s.

Base de conexiones USB

Esta base de conexiones se

de ventilador de LED GND utiliza para enchufar el conector
P- P+
AMD USB_PWR USB del disipador SR3 AMD.
(USB_5 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 11)
Cabezales USB 2.0 USB_PWR Hay dos bases de conexiones en
5.

(USB1_2 de 9 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 24)
(USB_3_4 de 9 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 25)

P-
USB_P!

WR

esta placa base. Cada cabezal
USB 2.0 admite dos puertos.

Cabezal USB 3.2 Genl
(USB3_7_8de 19
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus
IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+
GND
IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+
GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Hay una base en esta placa base.
Esta base de conexiones USB 3.2
Genl admite dos puertos.




Base de conexiones

USB 3.2 Gen2 de tipo C en
el panel frontal
(F_USB31_TC_1de 20
contactos)

-

X570 Taichi

Existe una base de conexiones
USB 3.2 Gen2 de tipo C en el
panel frontal en esta placa base.
Esta base de conexiones se

utiliza para conectar un médulo

(consulte la pag. 1, n° 13) EE— USB 3.2 Gen2 para puertos

USB Type-C Cable USB 3.2 Gen2 adicionales.
Cabezal de audio del panel OND esEnCE# Este cabezal se utiliza para

MIC_RET . e .
frontal "ouLRET conectar dispositivos de audio al
(HD_AUDIO1 de 9 ololo 6} panel de audio frontal.
contactos) ! T C‘J (‘)oum .
(consulte la pag. 1, n° 31) ot o
MIC2 R~
MIC2 L

1. El Audio de Alta Definicién (HDA, en inglés) es compatible con el método de sensor de conec-

S

N

los pasos que se describen a continuacion:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte Ground (Conexién a tierra) (GND) a Ground (GND).

tores, sin embargo, el cable del panel del chasis deberd ser compatible con HDA para que pueda

funcionar correctamente. Siga las instrucciones que se indican en nuestro manual y en el manual

del chasis para instalar su sistema.
. Si utiliza un panel de audio AC’97, coloquelo en el cabezal de audio del panel frontal siguiendo

D. MIC_RET y OUT_RET se utilizan tinicamente con el panel de audio HD. No es necesario que
los conecte en el panel de audio AC’97.
E. Para activar el micréfono frontal, vaya a la ficha “micréfono frontal” (Front Mic) en el panel de

control de Realtek y ajuste el “Volumen de grabacion” (Recording Volume).

Conectores del ventilador
de la bomba de agua del
chasis

(CHA_FAN1/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 10)

(CHA_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 27)
(CHA_FAN3/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 3)

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

BNow s

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador del chasis
de refrigeracion por agua de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de refrig-
eracion por agua del chasis de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.
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(CHA_FAN4/WP de 4
contactos)
(consulte la pag. 1, n° 14)

SwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Conector del ventilador de
la CPU(CPU_FANI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base contiene un
conector de ventilador (venti-
lador silencioso) de CPU de 4
contactos. Si tiene pensando
conectar un ventilador de CPU
de 3 contactos, conéctelo al
contacto 1-3.

Conector para ventilador
de la bomba de agua de la
CPU

(CPU_FAN2/WP de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa base proporciona un
conector de ventilador de CPU
de refrigeracion por agua de

4 contactos. Si tiene pensan-

do conectar un ventilador de
disipador por agua de CPU de 3
contactos, conéctelo al contacto
1-3.

Conector de alimentacion
ATX

(ATXPWRI de 24
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 8)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacién ATX
de 24 contactos. Para utilizar
una toma de alimentacion ATX
de 20 contactos, conéctela en los
contactos del 1 al 13.

Conector de alimentaciéon
ATX de 12V
(ATX12V1 de 8 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 1)

Esta placa base contiene un
conector de alimentacion ATX
de 12V y 8 contactos. Para uti-
lizar una toma de alimentacion
ATX de 4 contactos, conéctela
en los contactos del 1 al 5.
*Advertencia: Asegtirese de
que el cable de alimentaciéon
esté conectado parala CPUy
no para la tarjeta grafica. No
conecte el cable de alimentac-

ion PCle a este conector.




Conector de alimentacién
ATX de 12V

(ATX12V2 de 4 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 2)

N
UL

Conecte una fuente de aliment-
acion ATX 12V en este conector.
*El enchufe de la fuente de ali-
mentacion encaja en este conec-

tor en una unica direccion.

Conector SPI TPM
(SPI_TPM_]J1 de

13 contactos)

(consulte la pag. 1, n° 32)

SPI_DQ3
+3.3V

[e](¢]

|
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#

Este conector es compatible con el
sistema SPI Médulo de Plataforma
Segura (TPM, en inglés), que
puede almacenar de forma segura
claves, certificados digitales,
contrasefias y datos. Un sistema
TPM también ayuda a aumentar
la seguridad en la red, protege las
identidades digitales y garantiza la
integridad de la plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TB1 de 5 contactos)
(consulte la pag. 1, n° 30)

Enchufe una tarjeta
complementaria (AIC)
Thunderbolt™ al conector
Thunderbolt AIC a través del
cable GPIO.

*Instale la tarjeta Thunderbolt™
AIC a PCIE5 (ranura

predeterminada).

X570 Taichi
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Base de conexiones de
LED de VENTILADOR
AMD
(AMD_FAN_LEDI1 de 4
contactos)

(consulte la pag. 1, n° 12)

La base de conexiones de LED de
VENTILADOR AMD se utiliza
para conectar el alagador de LED
RGB incluido con el disipador
AMD. La conexi6n del cable
permite a los usuarios elegir entre
diferentes efectos de iluminacion
de LED.

* La base de conexiones de LED
de ventilador AMD es compatible
con la tira de LED RGB normal.
Precaucion: Nunca instale el
cable de LED del VENTILADOR
con la orientacién incorrecta

ya que, de lo contrario, el cable

puede danarse.

Cabezal de LED RGB
(RGB_HEADERI de 9
pines)

(consulte la pdg. 1, n° 28)

12vG R B

Este cabezal RGB se utiliza para
conectar el alargador de LED RGB
que permite a los usuarios elegir
entre varios efectos de ilumi-
nacion de LED.

Precaucion: Nunca instale

el cable de LED RGB con la
orientacion incorrecta ya que,

de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 54 para ob-
tener mads instrucciones sobre esta

base de conexiones.

Base de conexiones de
LED direccionable
(ADDR_LEDI1 de 3 con-
tactos)

(consulte la pag. 1, n° 29)

1
GND
DO_ADDR

vouT

La base de conexiones se usa para
conectar el alargador de LED
direccionable que permite a los
usuarios elegir entre varios efectos
de iluminacién LED.

Precaucion: Nunca instale el
cable de LED direccionable con
la orientacion incorrecta ya que,
de lo contrario, el cable puede
danarse.

*Consulte la pagina 55 para ob-
tener mds instrucciones sobre esta

base de conexiones.
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1.5 Interruptores inteligentes

La placa base contiene cuatro interruptores inteligentes: Botén de alimentacién, Botén de
restablecimiento, Botones de borrado de CMOS e Interruptor de seleccion de BIOS, lo que
permite a los usuarios encender y apagar el sistema, restablecer el sistema, borrar los valores
de la CMOS o actualizar la BIOS.

Botén Alimentacion El botén Alimentacion permite
(PWRBTN) alos usuarios encender y apagar
(consulte la pag. 1, n° 21) rapidamente el sistema.

Botdn Restablecer El botén Restablecer permite
(RSTBTN) a los usuarios restablecer
(consulte la pag. 1, n° 22) rapidamente el sistema.
Botones Borrar CMOS e _o Los botones Borrar CMOS
(CLRCBTN1) . permiten a los usuarios borrar
(consulte la pag. 3, n° 14) L rapidamente los valores de la
(CLRCBTN2) memoria CMOS.

(consulte la pag. 1, n° 19)

ﬁ Esta funcién podrd utilizarla iinicamente cuando apague su ordenador y desconecte la corri-
ente.
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Boton de Flashback de la ‘ El interruptor de actualizacién de la
BIOS (BIOS_FBI1) BIOS BIOS permite a los usuarios actu-
(consulte la pag. 3, n° 17) Flashback alizar la BIOS.

La funci6n de actualizacion de la BIOS de ASRock le permite actualizar la BIOS sin encender el sistema,

incluso sin una CPU.
Para utilizar la funcién de actualizacién de la BIOS USB, siga estos pasos.

1. Descargue el archivo del BIOS mas reciente del sitio web de ASRock.http://www.asrock.com.
2. Copie el archivo del BIOS en la unidad flash USB. Asegurese de que el sistema de archivos de la
unidad flash USB sea FAT32.
3. Extraiga el archivo del BIOS del archivo comprimido.
4. Cambie el nombre del archivo a “creative.rom” y guardelo en el directorio raiz de X: unidad flash
USB.
5. Conecte el conector de alimentacién de 24 contactos a la placa base. A continuacion, encienda el
interruptor de CA de la fuente de alimentacion.
*No es necesario encender el sistema.
6. A continuacion, enchufe la unidad USB al puerto BIOS Flashback USB.
7. Presione el interruptor de actualizacion de la BIOS durante tres segundos aproximadamente. A
continuacion, el LED comenzard a parpadear.
8. Espere hasta que el LED deje de parpadear, lo que significa que la actualizacion del BIOS se ha
completado.
*Si el LED se ilumina en color verde permanentemente, significa que la caracteristica BIOS
Flashback no esta funcionando correctamente. Asegtirese de conectar la unidad USB al puerto de
actualizacion de la BIOS USB.

i

ol

Jee
OIOI0

Puerto BIOS Flashback USB
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1 BBepeHne

Brraropapnm Bac 3a mpuo6peTeHne Hafie)xHoit cuctemHoit wiatel ASRock X570 Taichi,
BBIITYCKAEMOII [OJ] TIOCTOSTHHBIM >KECTKIM KOHTPOJIeM KadecTBa kommanuy ASRock. Ora
MaTepUHCKas I/1aTa 06ecreyrBaeT BeMMKO/EIHYIO IPOM3BOAMUTEbHOCTD 1 OTIMYAETCA
HaJIeXXHOI KOHCTPYKIMeil B COOTBETCTBUM ¢ TpeboBanmsamu komnanun ASRock B

OTHOIIEHUM Ka4eCTBA U NONITOBEYHOCTI.

TTo npuuume 06HO67ICHUS XAPAKMEPUCINUK CUCTNEMHOTL NAAMDbL U NPOZPAMMHO20 06eChedeH s
BIOS codepscumoe Hacmosaugeil 0oKyMeHmMayuu moxcem Ovimv U3MeHeHO 6e3 npedsapumenvHozo
ysedomnenus. IIpu usmeHenuu co0epiumozo HACMOosue20 OOKyMeHMA e20 06HOBNIEHHAS

sepcust 6ydem docmynHa Ha ee6-caiime ASRock 6e3 npedsapumenvrozo ysedomnenus. IIpu
HeoOX00UMOCIU MeXHU1ECKOTl N000epPI KU, CBA3AHHOL ¢ MAMEPUHCKOIl Naamoil, nocemume 8e6-
caiim u Hatidume Ha HeM UHPOPMAUIO 0 MOOENU UCNIONL3YeMOil Bamy MamepuHckoli niamol. Ha
8e0-catime ASRock maxkte MoxHO Hailmu camoiil nociedHuil nepevers nodoepsusaemvix VGA-
xapm u L[I1. Be6-caiim ASRock http://www.asrock.com.

1.1 KoMmnnekT nocTaBku

+ Cucremnas nnara ASRock X570 Taichi (popm-daxrop ATX)

+ Kpatkoe pykoBoscTBo 1o ycranoske ASRock X570 Taichi

« Kommnaxr-guck ¢ ITO mna maarer ASRock X570 Taichi

+ 4 xabens nepenaun fanubix Serial ATA (SATA) (mpnobpeTaroTcs OTAEIBHO)
+ kaprta ASRock SLI_HB_Bridge_2S - 1 mT. (mprobpeTarorcs OT/AeIbHO)

« 2 x ASRock WiFi-anrenns: 2,4/5 I'Ti,

+ 1xorBeprka ASRock(mpnobperaercs OTA€IbHO)

+ 3 BuHTa 1 cnota M.2 (probpeTaioTcs OTAeNbHO)

+ 2 croiiku s rHe3p M.2 (mprno6peTaoTcs OT/AeIbHO)
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1.2 TexHNYeCKne XxapakTepucTnKku

Mnarpopma

un

Yuncer

Mamatb

Dopm-daxrop ATX

MepHas nedarHas raata (2 yHImm)

Ioppep>xuBaroTca nmpoueccopbl AMD cepun Ryzen™ 2000 1 3000
mox, coker AM4

Lndposas IIVIM Intersil

Cucrema nuranus 14

IMoppeprxxa cucremsr ASRock Hyper BCLK Engine 1T

AMD X570

JIByxKxaHanbHas namaTb DDR4

4 ruesga DDR4 DIMM

ITporneccopsr AMD cepun Ryzen (Matisse) mmopepXnBaioT MOZY/In
mamsaTit DDR4 4666-+(0C)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200
(0C)/4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133, ECC, non-
ECC n Unbuffered*

ITponeccoper AMD cepun Ryzen (Pinnacle Ridge)

nofgep>xuBaoT Mogyau mamaTn DDR4 3466+(0C)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133, ECC, non-ECC u Unbuffered*
ITporneccoper AMD cepun Ryzen (Picasso) mopiep>xnBaroT MOZYIIN
mamaT DDR4 3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133, non-
ECC n Unbuffered*

* st mporieccopos cepun Ryzen (Picasso) momynb mamsat ECC

TIOAeP>KMBAETCS TONbKO mporeccopamu PRO.

* IlomonuuTenbHasA nHGopMalys npegcrasneHa B Crvcke

coBmectumoit mamaATu (Memory Support List ) Ha Be6-caitre ASRock.

(http://www.asrock.com/)

* MakcumanbHble mogep>xuBaeMble 4acToTbl DDR4 UDIMM cMm. Ha

cTp. 26.

Maxkcumanbubiit 06bem O3Y: 128 T'6

TTosomoveHuble (15 MKM) KOHTaKThbI c10TOB DIMM
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IIII cepunn AMD Ryzen (Matisse)

« 3 x PCI Express 4.0 x16 ruesp, (PCIE1/PCIE3/PCIE5: ogyHapHbIit
npu x16 (PCIEL); gBoitroit ipu x8 (PCIE1L) / x8 (PCIE3); TpoitHoit
npu x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*

IITI cepunt AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x PCI Express x16 ruesn (PCIE1/PCIE3/PCIES5: ognHapHsblit
npu Gen3x16 (PCIE1); gBoitroit npu Gen3x8 (PCIEL) / Gen3x8
(PCIE3); tpoitnoit npu Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) /
Gen4x4 (PCIE5))*

III cepun AMD Ryzen (Picasso)

+ 1x Cnor PCI Express 3.0 x16 (ognuapusiit npu x8 (PCIEL))*

+ 1x Crnor PCI Express 4.0 x16 (ognuapusiit npu x4 (PCIEL))*

* ITonep>KMBaIOTCA B KadecTBe 3arpy304HbIX SSD-aucky Tuna NVMe

« 2 cnora PCI Express 4.0 x1

« Ilopgpepxka AMD Quad CrossFireX™, 3-Way CrossFireX™ n
CrossFireX™

« Tlomaepxka NVIDIA® Quad SLI™ u SLI™"

« Tlomuepxusaer NVIDIA® NVLink™ ¢ Byms Buseokapramu cepuu
NVIDIA® GeForce® RTX**

** Moct NVIDIA NVLink He BXOANUT B KOMIUIEKT ITOCTaBKU. [1pn
HeobxozuMocTy puobpernte ero B kommarnu NVIDIA®.

** Ora GyHKums noppepxxuBaercs Tombko ¢ LITT cepuu Ryzen (Pinnacle
Ridge).

+ 1 BepTuKanbHblii coT M.2 (k1104 E) ¢ BXOAAINM B KOMIIIEKT
noctaBky MopyneM WiFi-802.11ax (Ha 3ajjHel TaHe/In BBOzia-
BBIBOJIA)

« IlosonouenHble KOHTaKThI pasbeMa VGA PCle (PCIEL) 15p

« Bcrpoennbiit Bueoanantep AMD Radeon™ cepun Vega B
nporeccopax APU cepun Ryzen*
*®akTnyeckas MOfiep>KKa 3aBUCUT OT IIpoLieccopa
« DirectX 12, nukcenbHble 1Iesiepsr 5.0
+  O6muit o6veM mamsaTy 1o ymornyanuio 2 I'b. IToppmepxnaercs
MaKCHMaJIbHbII 001uit 06beM nmamaTy o 16 I'B.
* Jlyis MakcMMasbHOTO 0611ero o6bema mamaATy 16 I'b tpebyercs
YCTaHOBUTD CUCTEMHYIO TAMATH eMKOCThI0 32 I'B.
« Ilopmepsxxka HDMI 2.0 ¢ MakcuManbHBIM paspenieHneM 1o 4K x
2K (4096x2160) mpu 60 Iiy
» Toppepxusatorcsa Auto Lip Sync, Deep Color (12 6ut/11Bet),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) yepes moptert HDMI 2.0
(rpebyercs coorserctBytommit HDMI-MoHMTOD)
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+ Ilogmep>xmBaeTcs paclIMpeHHbIT AyHaMydeckiit fuanasod (HDR)
B pexxume HDMI 2.0

+ IopnepxxnBaerca HDCP 2.2 yepes mopr HDMI 2.0.

« Tloppepsxka BoIBOAa Bufeo ¢ paspernernem 4K Ultra HD (UHD)
Ha noptT HDMI 2.0

« Tloppepsxka Microsoft PlayReady”

3BYK + 7.1-kaHanbHBIA 3BYK BbICOKOI yeTkocT HD Audio ¢ sampuroit
maHHbIX (aymrokoziek Realtek ALC1220)
+ Tloppepxka Premium Blu-ray Audio
+ 3amuTa OT IIepernajioB HAIPSKEHNA B 9/IEKTPUIECKOI CeTH
- Tlomnepxka Purity Sound™ 4
- Konpencaropsr s ayamocucrem cepun Nichicon Fine Gold
- 120 56 SNR DAC ¢ uddepeHInanbHbIM yCUIUTENEM
- I[lepBoxnaccubiit ycunurenb NE5532 nyis rapuutypol y
ayimopasbeMa Ha IlepejHeil maHenu (OoAIep>KIBAITCH
TapHUTYPBI C CONpOTHBIeHNeM 10 600 Om)
- CTabu/1M3npOBaHHbIIT BXOJ, INTAHV
- Texnomorus Direct Drive
- Visonupyroiee sSKkpaHMpOBaHMe NeYaTHOM I/IaThl
- Onpezienenyie CONPOTHBIIEHA HATPY3KH, IOKIIYEHHON K
TTMHEHOMY BBIXOJLY.
- OrjenbHbIE CIOM TI€YATHON TIATHI JISA IEBOTO U IIPABOTO
ayJMOKaHATIOB
- ITo30/m04eHHbIe KOHTAKThI AYANOPa3HEMOB
- ITo3onouenHslit ayguopasbeM (15 MkM)

+ Tlopmepxka DTS-nopknrodeHns

LAN + Gigabit Ethernet 10/100/1000 M6wut/c
+ GigaLAN Intel® I211AT
« Tloppepxusaercs npobysxpetne o JIBC
+ MonnuesamuTa 1 3alMTa OT 37E€KTPOCTATUYECKIX Pa3PANIOB
« Iloppepxusaercs Energy Efficient Ethernet 802.3az
+ Tlopmepxusaerca PXE

BecnpoBogHas - Mopyns Intel® 802.11ax WiFi
NBC + Tloppepxka IEEE 802.11a/b/g/n/ax
« Tloppepxka Byx Auama3oHos (2,4/5 I'Tir)
- Ilommepxxa WiFi6 802.11ax (2,4 I['6ut/c)
+ 2 aHTEHHBI J/IA NOAJEP>KKIM TeXHOTOTUY TIepeaul JAHHBIX «2
(mepepaua) x 2 (mpuem)»
+ Tloppepxka Bluetooth 5.0 + High speed class IT
+ Tlopmepxxka MU-MIMO
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MopTbl BBOAA- - 2 aHTEHHBIX TOpTa

BblBOAA « 1 mopt PS/2 1A Mblmm/KinaBuaTypel

Ha 3agHen « 1 mopr HDMI

« 1 ontuueckuit Beixon SPDIF
1 mopr USB 3.2 Gen2 Type-A (10 I'6ut/c) (c 3amuroit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIUX PA3PSOB)

+ 1 nopt USB 3.2 Gen2 Type-C (10 T'6ur/c) (c 3amuroii ot
9/IEKTPOCTATUYECKIUX Pa3psiioB)

naHenn

« 6 mnopros USB 3.2 Genl (c 3amuToit OT 9/MeKTPOCTATUIECKIX
paspszoB)
* Oynxius mutannsa yepes USB (Ultra USB Power) noaaepsxkupaercs
Ha noptax USB3_5_6.
* @ynkuus npo6yxperns ACPI He nmofiep)XuBaeTcs Ha IOPTax
USB3_5_6.
« 1 nopr JIBC RJ-45 ¢ nuankaropamu («AKTuBHOCTB/ COeiHEHe»
u «CKOpOCTDb»)
1 xHomka cbpoca HacTtpoek CMOS
« 1 xnomnka npomuskyu BIOS
« Pasvemsr HD Audio: teitoBsie AC / nenrpanbaas AC / cabydep /
nmHeitHbI BX07 / pponTanbHbie AC / MuKpOGOH (11030/104eHHbIe
KOHTAKTbI)

3anomuHatowme - 8 xmopra SATA3 co ckopocTbio Iepefaun faHHbIX 6,0 I'6/c,
yCTpoOlicTBa noppepxkka RAID (RAID 0, RAID 1 u RAID 10), NCQ, AHCI n
«TOPAYETO IONKIIOUEHN».
1 cnor Hyper M.2 (M2_1), noppepxuBaeT MOgyab M.2 SATA3 tnma
2242/2260/2280 co ckopocTbio 06MeHa fanubIMI 6,0 I'61T/C
c xmoyoM M n mopyns M.2 PCI Express o Bepcun Gen4 x4
(64 I'6ur/c) mmu Gen3 x4 (32 I'6ut/c) (c Pinnacle Ridge u Picasso) *
« 1 cnor Hyper M.2 (M2_2), moppepxusaerca Moxynb M.2 PCI
Express Tuma 2260/2280 ¢ xnrouom M fio Bepcun Gen4 x4
(64 T'6ut/c)*
« 1xcmor Hyper M.2 (M2_3), moppepxuBaeT Mogynb M.2 SATA3
Tima 2230/2242/2260/2280/22110 ¢ mpoIrycKHOI CIOCOOHOCTDIO
6,0 I'6/c m momyns M.2 PCI Express o Bepcun Gen4 x4 (64 I'6/c) ¢
Kkaroyom M.*
* Ecnm 3auar cnotr M2_3, orkmrovaercs cinot PCIES
* Ilopmep>KnBaOTCA B KadecTBe 3arpy30uHbIX SSD-myick Tuma NVMe
* TlopmepxuBaercs kommnekt ASRock U.2

Pasbembl « 1 xonogxa SPI TPM
« 1 Kono[Ka CBETOMOAHOIO MHAMKATOPA IIUTAHWUA U KOPITYCHOTO
JMHAMMJKA
1 X Ko/ofika [yis MOJIK/TI0YeHN A CBETOJVIOHOI MO/ICBETKI
BeHTUIATOpa AMD.
* Komozka 1711 IOAK/TI0UeHN A CBETO[OFHO TOICBETKY BEHTIIATOPA
AMD coBMecTMa ¢ 0OBIYHBIMY CBETOAMONHBIMY TeHTaMu RGB.
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* Komopka Jyis1 OLIK/TI0OYeHNs CBETOYIOHOI OfICBETKU BeHTU/IATOPA
AMD noppiep)X1BaeT CBETOAMOHbIE JIEHTBI MOIIHOCTBIO He 6ortee 36
Batt (3 A) u muHO 10 2,5 M.
« 1 konopka cBetopmnonuoit RGB-mogcBeTkn
* Tlonmep>KuBaeTcs CBeTORMOAHAA TeHTa (MakcumyMm 12 B/3 A,
CYMMapHOI MOIJHOCTBIO 70 36 BT).

« 1 KonogKa azipecyeMoii CBETOLMOHON MOICBETKI
* Tlonmep>KuBaeTcsi CBeTORMOAHAS /IeHTa (MakcuMyM 5 B/3 A,
CYMMapHOI MOIJHOCTBIO 7o 15 BT).

1 pasbeM i BeHTIIATOpA OoxtaXkaeHus [111, 4-KOHTaKTHBII
* PazbeM IPOL[eCCOPHOrO BEHTUIATOPA IIOAEP>KIBAeT BEHTU/IATOP C
notpebnseMbIM TOKOM He 6oree 1 A (12 Br).

1 pasbeM I BEHTUIATOPA WIN BOJSHON IIOMIIBI BOISTHOTO
oxnaxaenns LT (4-KOHTaKTHBII) (CMapT-perynisTop CKOPOCTIH
BEHTI/ILATOPA)

* Paz’beM 1 IPOIIECCOPHOTO KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA WM
BOJISTHOI ITOMIIBI TIOfIfieP)KMBAET BEHTHU/IATOP C MOTPeb/IseMbIM TOKOM
He 6oree 2 A (24 Br)

4 pazbeMbl JI/Il KOPITYCHOTO BEHTU/IATOPA VIV BOJAHON TIOMIIBI
(4-KOHTaKTHBII) (CMapT-PeryIsaTop CKOPOCTI BEHTU/IATOPA)

* PasbeM 114 IPOIeCCOPHOTO KOPIYCHOTO BEHTU/IATOPA WM
BOJISIHO [TOMIIBI TIOffiEPXKMBAET BEHTIU/IATOP C OTPeb/1sieMbIM TOKOM
He 6onee 2 A (24 Br).

* Ilna pasvemos CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP,
CHA_FAN3/WP 1 CHA_FAN4/WP aproMaTndecky ompesensercs
THII TIOK/TIOUYEHHOTO BEHTM/IATOPA: 3- 1IN 4-KOHTaKTHBIIL.

1 24-koHTaKTHBIX pazbeM muTanna ATX (BpICOKOIITOTHBII
pasbeM IUTaHusA)

+ 1 paspem nuranus 12 B (8-KOHTaKTHBIN pasbeM MUTAHVI
BBICOKOIT IUIOTHOCTM)

« 1 paspem nuraHus 12 B (4-KOHTaKTHBII pa3beM MUTAHNS
BBICOKOIT IVIOTHOCTM)

1 aynuopasbeM s mepefiHelt maHenu (03071049eHHbIe KOHTAKThI
ayfmopasbema, 15 MKM)

1 xonopxa USB ma mopxmodenns BetmaTopa AMD co
CBETOJIMOTHO TTOICBETKOM

+ 1 AIC-paszbem Thunderbolt (5-konraxrhsit) (ITogsepxnsaer
tonbko kKapty ASRock Thunderbolt AIC)

« 2 xonopku USB 2.0 (4 mopra USB 2.0, ¢ 3ammuToit ot
9JIEKTPOCTATUYECKIX Pa3pPsLOB)

+ 1 komoaxa USB 3.2 Genl (2 mopra USB 3.2 Genl) (c 3amuToii ot
9/IEKTPOCTATUYECKIX PA3PsZOB)

1 xonopka nopra USB 3.2 Gen2 tun C Ha nepepHeit maHenu (c
3AIUTOI OT 9IEKTPOCTATIIECKUX Pa3psIoB)

+ 1 Dr. Debug ¢ naankaropom

+ 1 KHOIIKA IMTaHUSA C MUHAMKATOPOM

1 kHOmKa cOpoca ¢ MHANKATOPOM

1 kHomKa copoca HacTpoek CMOS
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MapameTpbi .

BIOS

KoHTponb .

o6opynoBaHusa

OnepauuoHHbie *
cucTembl

CepTudpukaumna -

AMI UEFI Legal BIOS ¢ nonpepsxkoii rpadudeckoro nunrepdeiica
IToppeprxxa rexuomorvn «Plug and Play»

CoBMeCTUMOCTD C yIIpaB/IeHeM SHEePronoTpeb/IeHyeM 110

ACPI 5.1

IMoppeprxxa ¢yukiyn JumperFree

Ioppep>xupaerca SMBIOS 2.3

CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO,
PERM VDDCR_SOC, +1,8 B, VDDP, PerynmnpoBka HanpsiKeHuin
1T

Konrpons Temneparypsl: Bentunarop UII; Beatunarop umm
nomna BoasHoro oxnaxaenns 1IT; Bentunarop min nommna
BOJIAHOTO OX/TAXK/IEHMA KOpITyca

Taxometp: Berrunarop LIIT; BenTwnATOp My moMia BOfiAHOTO
oxnaxxerns 1IT; BeHTunAaTop nam moma BOASHOTO OX/IaX/IeHNA
KopIIyca

Becurymnas pabota (c aBTOMaTH4eCKOIi pEryIMpoBKOi CKOPOCTI
BpAIL|eHNsI B 3aBUCUMOCTH OT Temieparyps LII1): Bentusitop
IT; Bentunarop mnm nomna BopAHoro oxnaxaenus LIT;
BenTunATop uay nomina BOfAHOTO OX/IaXK/IeHMA KOpITyca
Perynuposka ckopoctu Bpamenus: Bentunarop LIL; Bentunarop
1M omIa BogsiHoro oxnaxaenus HIT; Bentunarop nayu mommna
BOJISTHOTO OXJIaXK/IEHNS KOPITyca

KonTponb Hanpsxenuit: +12 B, +5 B, +3,3 B, HanpsixeHue Axpa
III, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC,
+1,8 B, VDDP

Microsoft® Windows® 10 (64-paspsigHas)

FCC, CE
Cosmectumoctb ¢ ErP/EuP (1eobxomgum 610K uTaHmus,
coorBeTcTByloumii crauapry ErP/EuP)

* C dononHumenvHoti uHpopmaueti 06 U30enUU MOKHO 03HAKOMUMBCA HA 6e0-catime: http://www.asrock.com

A

Crnedyem yuumvléamo, 4mo paszoH npoueccopa, 6K04as usmerenue nacmpoek BIOS, npumenenue

mexnonozuu Untied Overclocking u ucnonv3oeanue uHCMpymeHnmos paszeona He3asucumblx

npoussooumeneii, conpsiceH ¢ onpeoeseHHbIM puckom. Pazeon npoueccopa modiem cHuumy

CMABUALHOCTL CUCMEMbL UL Oadice npusecmu K nospemaenum ee KOMNOHeHos8 MyCWlP()IJCWlB.

Paszon npoueccopa OCYU4eCmensgemcs noiv3osamenem Ha cob6cmeeHHbLL PMCK U 3a cobcmeeHHbLil

cuem. Mol He Hecem 0mMBemcmeeHHOCHb 34 603MONCHbLLL yW,EPé, BbI3BAHHDBLL paszoHom npoueccopa.
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1.3 YcTaHOBKa nepemblyek

YcranoBka IIEpEMbIYEK ITOKa3aHa Ha pUCYyHKeE. Hp]/[ YCTaHOBKE II€PEMBIYKI-KOIITa9Ka
Ha KOHTAKTBI IIEpEMbIYKA «3aMKHYyTa». Ecmm IIepeMbIYKa-KO/MNA4Y0K Ha KOHTAKTbI HE

YCTaHOBJIEHA, TEPEMBIYKa «PA3OMKHYTa».

W W

Short Open

ITepembryka copoca 3amkHyTa: COpOC HACTPOEK
HacTpoek CMOS CMOS

(CLRCMOSI) 2-KOHTAKTHas NIEpeMbIika PaszomxkayTa: ITo ymondanuio

(cm. cTp. 1, Ne 23)

CLRCMOSI ucnonbsyercs ps yfanenus ganaeix CMOS. B mamaru CMOS copeprxarcs
TaKle TaHHbIC O HaCTpOI;IKC CUCTEMBI, KaK CUCTEeMHBI I1aposb, faTa, BpeM:A ! ITapaMeTpbl
HACTPOIKY ccTeMbl. YTO6BI COPOCUTD 1 OOHYINTD ITAPAMETPBI CCTEMBI Ha HACTPOIIKI
o yMO)'I‘{aHI/HO, BBIK/TIOYNTE KOMIIPIOTEP U M3BJIEKUTE B]/I]'IKY 3 PO3ETKIU, a 3aTEM
KOJINAYKOBOI1 IIepeMbIuKOil 3aMKHMTe KOHTaKThl Ha CLRCMOSI Ha 3 cexyHpbI.

ITocne copoca Hacrpoex CMOS He 3a0y/bTe CHATb KOIIAYKOBYIO IIepeMbIuKy. [Ipn
HeobxoumocTy copocuts HacTpoitkn CMOS cpasy noce o6nosnenns BIOS cuagana

IepesarpysuTe CUCTEMY, a 3aTeM BBIK/TIOUMTE KOMIBIOTEP Tepes; CO6pOCOM HaCTpOeK
CMOS.

IIpeonasnauenue kHonku copoca nacmpoex CMOS ananoeuuro npedHA3HAUEHUI0 NePemMbluKy
c6poca nacmpoex CMOS.
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1.4 Konoakmun Pa3beMbl, paCnoJIOKEHHbIE Ha CUCTEMHON
nnare

Pacnonoxcenvie Ha cucmemoti naame konodxku u paseemvl HE siensomcs nepemvrukamu. HE
ycmaﬁusﬂusuﬂme HA MU KOMOOKU U pus‘bemm nepembmku-xonnamcu. Yemanoska nepembme;{-
KONNA1K08 HA 3MU KOTOOKU U PA3beMbl MOKHCEN Bbl36ab HEYCMPAHUMOe NOBPeNOeHUe CUCEMHOTE

niaamel.

Komomka cucremMHoi PLED+ TlopxmounTe paconoXeHHbIe

ImaHenmm

(9-xonrakrtHast, PANELI)
(em. cTp. 1,Ne 20)

Ha KOpI1yCe KHOIIKY NUTaHWA,
KHOIIKY II€pe3arpy3km n
JMHINKATOP COCTOAHNA CUCTEMbDI
K 9TON KOJ/IOAKE B COOTBETCTBUM

C Ha3HAYE€HVEM KOHTAaKTOB,

NpUBefieHHBIM HioKe. [lepen
MOJK/TI0YeHeM Kabereit
OIpeieNnTe MONOKNTENbHBII 1
OTPUILATENbHDIII KOHTAKTBL.

PWRBTN (xHonka numanus):
Ilookniouerie KHONKY NUMAHUS, PACNOTIONEHHOTL Ha nepedHeil naxenu Kopnyca. MoxHo
HACMPOUMb CNOCO6 BbIKTIIOHEHUS CUCIEMbL NPU HANCATUU KHONKU NUMAHUSA.

RESET (xnonxa cépoca):

Ilookniouerue KHonKu cOpoca, pacnonoieHHoll Ha nepedreil nanenu kopnyca. Haxmume
KHONKY cOpoca, 4mobbL nepe3anycmumo KOMnvlomep, eciu OH 3asUc U HOPMATLHBLLL Nepe3anyck
HeBO3MOMNEH.

PLED (c6emo0uo0Hvtii UHOUKAMOP NUMAHUA CUCHIEMbL):

TlooxnioueHue UHOUKAMOPA COCMOAHUS, PACHOIONEHHO20 HA nepedHell naHeau Kopnyca.
CeemoduodHbiil uHOUKamop 2opum, kozda cucmema paomaem. Kozoa cucmema Haxo0umcs 6
pexcume oxcudanus S1/S3, ceemoouod muzaem. Kozda cucmema HAxXo0umcs 6 pexcume OMUOAHUT
84 unu sviknouena (S5), c8emoouod e opum.

HDLED (ceemo0uodnutii unouxamop pabomot #ecmrozo 0ucka):

Ilookniouerue c6emodu00H020 UHOUKAIMOPA PABOMbL HeCmK020 OUCKA, PACNONIONEHHO20 HA
nepedreti narenu. Céemoduo0Hvlil UHOUKAMOP 20pum, K020a JecmKuil OUCK BbINONIHAEM
CHUMbIBAHUE U 3ANUCL OAHHDIX.

Iepednss nawenv moxem Goimv pasnoii Ha pazuvlx Koprycax. Ha nepedueii nanenu pacnonosxenvt
KHONKA NUMAHUS, KHONKA NEPe3anycka, UHOUKAMop NUmManus, uHOUKamop pabomt jecmKozo
ducka, OuHamux u m.o. IIpu nodxkno4eru nepedreii naHenu K 3moii Konooke nooxkmo4aiime
1p0o60da K COOMBEMCMEYIOUsUM KOHMAKIMAM.

129



130

Komnogka cBeTommogHOro SPEAKER ITpennasHavena s
VHJVKATOpa IUTaHUA U DU,V?,\lAJy MY TIO/[K/TIOYEHVISI CBETOVIOTHOTO
IVHAMVKa KOpITyca s | VH[IVKAaTOPa IUTaHNA 1
(7-xoHTakTHasa, SPK_ , 0 8 8 IVMHaMMKa KOpITyca.
PLED1) |
PLED+
(M. cTp. 1, Ne 26) PLED+
PLED-

Pasbembr Serial ATA3 e I1u mectb Bocemb SATA3

N ~—
(SATA3_1_2: 2' L 2' TIpeHA3HAYeHBbI /1A
oM. cTp. 1, Ne 15) g L[ L] (L,T:, nopkaouenns kabemneit SATA
(SATA3_3_4: < BHYTPEHHUX 3aIlIOMMHAOIIX
oM. cTp. 1, Ne 16) g L g YCTPOJACTB 1A TIepefaun
(SATA3_5_6: S L LS IAaHHBIX CO CKOPOCTBIO 10 6,0
oM. cTp.1,\e 17) © = [ Ir'é/c.
(SATA3_7_8: 2 2

& i
oM. cTp.1,\e 18) b =l =l v

~ [ ] «

°<"I gl

A

o =l =l »
Konogka USB s Ira KOJOJKa CITYXKUT 1A
MOZIK/TIOYEH A PSS noaxmoyenus pasbema USB Ha

P- P+
BeHTUNAATOpa AMD USB_PWR kynepe AMD SR3.
CO CBETOMOIHOI
TIOJICBE TKOI
(4-xonrakTHas, USB_5)
(em. cp. 1, Ne 11)
Komnogxu USB 2.0 Ha marepuHCKoit I/1aTe MMeeTCs
USB_PWR
5.

(9-xonTakTHasa, USB_1_2)

oM. cTp. 1, Ne 24)

(
(9-xonTakTHasa, USB_3_4)
(

nBe komoakn. Kaxxzas komozpka

USB 2.0 mopgmep>xuBaeTt fBa

moprTa.
oM. cTp. 1, Ne 25)
p-
USB_PWR
Komopxu USB 3.2 Genl Vbus Ha MaTepmHcKoit mmate
Vbus. IntA_PB_SSRX-
(19-KOHTaKTHaH, IntA_PA_SSRX- IntA_PB_SSRX+ PpasmelnieHa KomopKa. dra
IntA_PA_SSRX+ GND
USB3_7_8) oD IntA_PB_SSTX- kxonopka USB 3.2 Genl
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
(em. ctp. 1, Ne 9) IntA_PA_SSTX+ onD TIO[IEP)KMBAET JiBa ITOPTa.
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy



Konopxa jyia nopra Ha marepunckoii nare

USB 3,2 Gen2 Type C na TIpefyCMOTpeHa OffHa KOIOAKa
nepeHelt maHem ma mopra USB 3.2 Gen2 Type
(20 xonrakroB, F_USB31_ C Ha nepepgHeit nanem. Jra
TC_1) KOJIOJIKA MCTIONb3YeTCA /IS
-
(em. cTp. 1, Ne 13) nopKoueHnsa Moayna USB 3.2
USB Type-C Cable Gen2 ¢ IONONMHUTETbHBIMM
noptamu USB 3.2 Gen2.
AyInOKOTIOfIKa TIepefHeit GND OTa KoJIofKa IIpefHa3HaYeHa
PRESENCE#
TaHem MIC_RET UL TIOK/TIOYE€H S
‘OULRET ) 5
(9-konTakToB, HD_ AT AyYAMOYCTPOJICTB K Iepe/Heit
AUDIO1) 1‘ IQIC‘J ? ayIMONIaHeNN.
ouT2_L
(em. cTp. 1, Ne 32) ‘ J_SENSE
OouT2_R
MIC2_R

MIC2_ L

1. Ayouocucmema 6b1c0K020 paspeuteHus noddepicusaem HyHKUI0 pacno3HaaHUs Pasvema, Ho

071 e NPasunbHoll pabomut Heo6X00UMO, 4mobbL NPOB0O NAHeNU KOPNyCca no00epHueas nepeoady
Q cueranos HDA. VIHCmpyKuuu no ycraroeKe CUcmembt CM. 6 I10M PyKosoOcHee u pyKkosodciise

Ha Kopnyc.
2. IIpu ucnonvso8aHuu ayouo AC’97 nook. ee K ay0uoKonooke nepedHeii nauen, Kax

yKa3awo oanee:

A. ITooknouume Mic_IN (MIC) k MIC2_L.

B. Iooknatouume Audio_R (RIN) k OUT2_R, Audio_L (LIN) x OUT2_L.

C. ITooknouume nposood 3asemnernus (GND) k konmaxmy 3azemnenusi (GND).

D. Konmaxmot MIC_RET u OUT_RET ucnonv3yomcs monvKo 075 ayOuonaHenu 6vicoKko2o
paspewenus. ITpu ucnonvsosaruu ayouonarenu AC'97 ux nooKkno4amo He Hy*HO.

E. Ymobvt akmuseuposamv nepednuti muxpodor, nepeiidume Ha exnadxy FrontMic nanenu
ynpasnenus Realtek u ompezynupyiime napamemp Recording Volume (Ipomkocmo 3anucu).

Paspembl gna FAN_SPEED_CONTROL 4 JlaHHasa MaTepMHCKas
CHA_FAN_SPEED 3
BEHTU/IATOPA VN IIOMIIbI FAN_VOLTAGE 2 T/IaTa OCHAlleHa YeThIPbMsI
GND 1
BOJAHOTO OX/TXKIEHMSL 4-KOHTAKTHBIMU pagbeMaMI Jjisl
KopImyca

CUCTEMBI BOJSHOTO OX/IKIEHMS
(4-xonTtakTHbII CHA_

FAN1/WP)
(em. cTp. 1, Ne 10)

KopIryca. 3-KOHTaKTHYIO
CHUCTeMY BOJIAHOTO OX/IK/IEHNS
KOpITyca CylefiyeT MOIK/II0YaTh K

1-3.
(4-xonraktubiit CHA_ GND KonTakTam 1-3
FAN_VOLTAGE
FAN2/WP) FAN_SPEED
( 1 NO 27) FAN_SPEED_CONTROL
oM. cTp. 1, Ne
(4-xonrakthbiit CHA_
FAN3/WP)

(em. cTp. 1, Ne 3)
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(4-KOHTaKTHBII
CHA_FAN4/WP)
(cm. cTp. 1, Ne 14)

TN

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

PasbeM BeHTUIATOPA
OXJIaKZIeHNs ITpolieccopa
(4-xonrakra, CPU_FANI1)
(em. cTp. 1, Ne 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

OTa MaTepuHCKasd I1aTa CHabkeHa
4-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM /IS
MaJIOUIyMSAIIETr0 BEHTUTIATOPA
LITI. Ecnu BbI cobupaeTtech
TOJK/TIOYUTD 3-KOHTAKTHBIN
BEHTUIATOP OXJTAXK/IEHNA
TIpo1eccopa, MOAK/II0YaliTe €ro K
KOHTaKTaMm 1-3.

PasbeM [/1s1 BeHTHWIATOpA
VTV TIOMITBI BOJISTHOTO
oxnaxaennsa [IT1
(4-xourtaktHbIt CPU_
FAN2/WP)

(em. cTp. 1, Ne 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

JlaHHasA MaTepMHCKas I1aTa
OcCHaleHa 4-KOHTaKTHBIM
PasbeMOM Ji1A CUCTEMBI BOJITHOTO
oxnaxenns [I1. 3-koHTakTHYyI0
CUCTeMY BOJITHOTO OX/TaXK/[eHVIS
LIII cnemyeT NopK/II0OYaTh K
KOHTakTaMm 1-3.

Pazbpem mutanus ATX
(24-xkoHTaKTa,
ATXPWRI)

(em. cTp. 1, Ne 8)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHallleHa 24-KOHTAaKTHbIM
pasvemoM ruranust ATX. YTo6bl
VICTIONB30BaTh 20-KOHTAKTHBIN
paspem mutanua ATX,
TIOJK/IIOYNTE €r0 BOO/Ib KOHTAaKTa
1 u xoHTaKTa 13.

Pazpem mutanus

ATX 12 B

(8-xonTakToOB, ATX12V1)
(em. cTp. 1, Ne 1)

OTa MaTepMHCKas IIaTa
OCHaIeHa 8-KOHTAaKTHBIM
paszbemoM muranusa ATX

12 B. YT065! 1CII07TB30BATH
4-KOHTAKTHBI pagbeM NUTaHusA
ATX, mogkmo4nTe €ro BAOIb
KOHTAaKTa 1 1 KOHTaKTa 5.
*Buumanne! Yoegurech, 410
Ka6em; NMUTAHNA MOJK/ITIOYCH

k 1T, a He k Bupeokapre. He
MOJK/II0YaiiTe Kaberb MMTaHUsA
PClIe k sTOMY pasbemy.
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Paszbem nuranus

ATX 12 B

(4 xonTakTOB, ATX12V2)
(em. ctp. 1, Ne 2)

N
U

K manHOMYy pasbemy
TOJIK/TIOYAETCS UCTOYHMK
mutanns ATX 12 B.
*PagbeM OT 6/10Ka TINTAHUS
[O/ICOEANHSETCS K STOMY
paszbeMy TOBKO B OffHOIT
OpUEHTALVIN.

kxonopka SPT TPM
(13-xonTakTHas, SPI_TPM_
J1)

(cm. cTp. 1, Ne 32)

1

SPI_DQ3
+3.3V

Dummy

CLK
SPI_MOSI

RST#
|TPIM7PIRQ

[0)(®)
Q|0

QO[0]
[e)[e](e][¢]

O[O[O]

SPI_DQ2

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#

SPI_MISO
SPI_CS0

9TOoT pasbem obecreynBaeT
noaaepkky cuctembr SPI Trusted
Platform Module (TPM), koTopas
crroco6Ha 06ecrednThb HaZleX)KHOe
XpaHeHe KITo4eit, InppOoBbIX
cepTIUKATOB, HAPOJIeil ¥ JaHHBIX.
Cucrema TPM Taxoke MOBBINIAET
YPOBEHb CeTeBOl1 6e30IacHOCTH,
3alMIgaeT 11dpoBbie
npeHTUKATOPBI 1 0becrednBaeT

L[eIOCTHOCTD ITAT(POPMBI.

Paswvem Thunderbolt AIC
(5 xonTakTOB, TB1)
(em. cTp. 1, Ne 30)

Tlopkmo4nTe IIATy pacIINpeHs
(AIC) Thunderbolt™ k pasbemy
Thunderbolt AIC ¢ nomomuibro
nurepdericioro GPIO-kaberns.
*Ycranosure Thunderbolt™
AIC-xapra s PCIE5
(cTaHZAPTHBIN pasbeM).
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Konopka s B
TOAKIIOYEHU R
CBETOJMOTHON TTOICBETKI
BeHTHIATOpa AMD.
(4-xonTakTHass, AMD_
FAN_LED1)

(em. cTp. 1, Ne 12)

Kormozka 1y1s1 MopK/II0ueHns
CBETOJMOTHOIN TTOICBETKN
BeHTUAATOpa AMD Ccrysxut ams
TIOZIK/TIOYEHNSA YIIMHUTETBHOTO
Kabens CBeTOMMOTHON
RGB-nopcBeTKy, KOTOPBII
nocrapsAeTca ¢ Kynepom AMD.
TTOgK/IIOYMB 3TOT Kabeb, MOKHO
pasiu4Hble CBETOBbIE 3P (EKTHI.
* Komopka i1 MOAKII0YeHIsT
CBETOJMOTHOIN TTOICBETKN
BeHTUAATOpa AMD coBMecTMa
C OOBIYHBIMI CBETOIVOIHBIMU
nentamu RGB.

Buumanne! Kareropmueckn
3ampeaeTcs NOJKIIYaTh
Kaberb CBETOVOIHON
TOJCBETKU BEHTUIATOPA C
HapylIeHNeM HOTAPHOCTIH, TaK
KaK 3TO MOKeT IPUBECTH K ero
TIOBPEKAEHNIO.

Komopka cBeTOAMORHOI
RGB-nopcBeTKI e R B
(4-xouTakTHBI,RGB_

HEADER1)

(cm. cTp. 1, Ne 28)

Irta konogka RGB-nofcBeTK M
CITY>KUT JJIA TIOAKTIOYEeHA
VIUIMHUTEIBHOTO Kabers
ceeroguonHoit RGB-mofcBeTk,
KOTOpas O3BOJIAET peann3oBaTh
pasnndHble CBeTOBBIE 3)(EKTHI.
Buumanmne! Kareropmyeckn
3ampeaeTcs NOJKIIYaTh
Kabenpb cBeTomnoaHoit RGB-
TIOACBETKY C HApyIIeHNeM
TONAPHOCTH, TAK KaK 3TO MOXKET
TPUBECTH K €0 MOBPEKIEHNIO.
* JIoNIONIHATENIbHbBIE CBEIEHUsS 00
VICTIOTb30BAHUM 9TOIT KOIOJKIA

CM. Ha CTp. 54.
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KOJIOfIKA a/ipecyeMoit 1 OTa KONOfIKa CITY>KUT JI/1s

CBETOMIMO/HOI TIOfICBETKNI GND TIOAK/TIOYEHN A YA/ITHUTENLHOTO
DO_ADDR 6 .

(3 koHTaKTa, vouT KabesI azpecyeMoir

ADDR_LED1) CBETOJIMOIHOII ITOJICBETKM,

(em. cTp. 1, Ne 29)

1.5 CmapT-nepekntoyarenu

KOTOpas IO3BOJIAET pPeann3oBaTh
pasnndHble CBeTOBbIE 3()(PEKTHI.
Bunmanne! Kareropmueckn
3anpenaeTcsa NOJKIIYATh
Kabernp agpecyemMoit
CBETOIVIOHOVI MTOJCBETKI C
HapyLIeHeM HOIAPHOCTH, TaK
KaK 3TO MOKET IIPUBECTH K €T
TOBPEX/AEHNIO.

* JIoNONIHUTENIbHbBIE CBEleHUA 00
VICTIONTb30BaHUY 9TOJ KOTIOAKI

CM. Ha CTp. 55.

Ha cucremnoit miare Ppa3MeleHbl YETDIPE 3/IEKTPOHHDBIX IIEPEK/IIOYATE/A: KHOIKA IIMTaHNA,

KHoIKa c6poca, kHomnka ourcTku CMOS-mamsitu u kuonka BIOS Flashback, koropsie

TIO3BOJIAOT 6bICTpO BBIK/TIOYATDb M BBIKIIIOYATb CUCTEMY, C6paCbIBaTb HaCTPOﬁIKM CUCTEMBI,

cbpacniBarb HacTpoiiky B CMOS-mamstu  mpommsars BIOS.

Knomka nuranus
(PWRBTN)
(em. cTp. 1, Ne 21)

Knormka nuranus
npefHa3HavYeHa 151 OBICTPOro
BKJIIOYEHVS Y BBIK/TIOUEHIS

CUCTEMBI.

Kuormxka c6poca
(RSTBTN)
(cm. cTp. 1, Ne 22)

Knormka c6poca nmpeHasHaueHa
1A OBICTPOTO MepesaIrycka

CUICTEMBI.

Knomnku c6poca HacTpoek
CMOS

(CLRCBTN1)

(Cm. cTp. 3, Ne 14)
(CLRCBTN2)

(em. cTp. 1, Ne 19)

Kuomnku cOpoca HacTpoek
CMOS npegHasHayeHbl A1
6bICTPOro OOy 3HAYEHWIT
CMOS.

ﬁ Sma dinKM,M}I pa6omaem, MOIbKO eciu numaxue Komnviomepa 8viK/104eHO U OH OMKII0HeH

om UCmMoYHUKa numaHus.
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Kuomnka BIOS Flashback Kuomnka BIOS Flashback nossonser
(BIOS_FB1) BIOS‘ npommusars BIOS.
(Cm. cTp. 3, Ne 17) Flashback

Oynkuns ASRock BIOS Flashback mossosster 06HoB/siTs BIOS, He BK0ouas cucremy, u gaxe 6e3 LTI

Tlnst mcnonbsoBanus dyukumy USB BIOS Flashback Brimonuute crenyromiue geitcTBus.

1
2

3
4

5

. Cxkauaiire HoBeitumit daitn BIOS ¢ Be6-caitra ASRock:http://www.asrock.com.

. Cxommpyiire ¢aitn BIOS na USB dnemm-nakomurens. Ha USB duenr-HakomnmTene fo/mKHa
ncnonb3oBarbeA daitoBas cucrema FAT32.

. Pacmakyiite daiin BIOS us zip-apxusa.

. Tlepenmenyiite daiin Ha "creative.rom” n coxpanure ero B kopuesom Karasnore X: USB dprem-
HAKOIIUTENIb.

. ITopk/mi0unTe K MaTePUHCKOI I/TaTe 24-KOHTAKTHBIN Pa3beM MUTaHNUA. 3aTeM BKITIOUNTE
MepeK/IIYaTe/b IEPEMEHHOTO TOKa 6710Ka IUTAHMU.
*CucreMy BKTIOYaTh He TpebyeTcs.

. Iopgxmiounte USB-Hakonmtens k mopry USB mnsa npommsku BIOS.

. TIpumepHo 3 cekyHpbI yaepKuBarite HaxkaToit knonky BIOS Flashback. Hauner murars
MHJUKATOP.

. JloxanTech NpeKpauieHnss MUTaHus MHMKATOPa, YTO O3HaYaeT OKoHYaHue npomusky BIOS.

*Ec/Iit MHAVIKATOP CBETUTCS 3€JIeHbIM, 9TO 03HAYaeT OLIMOKY B Ipolecce mpomusky BIOS.
Y6enurech, uro USB-HakomuTenpb mopkmodeH K nopty USB s npommsku BIOS.

al JO
OIOIO

Topt USB i npommsku
Flashback BIOS



X570 Taichi

1 Introducao

Obrigado por comprar a placa mae ASRock X570 Taichi, uma placa mae confiavel produzida
sob o rigoroso controle de qualidade da ASRock. Esta placa principal oferece um excelente
desempenho com um design robusto em conformidade com o compromisso da ASRock em

fabricar produtos de qualidade e resistentes.

desta documentagdo estard sujeito a alteragoes sem aviso prévio. Caso ocorram modificagées a esta

Como as especificacdes da placa-mae e do software do BIOS podem ser atualizadas, o contetido
z documentagdo, a versdo atualizada estard disponivel no site da ASRock sem aviso prévio. Se precisar

de assisténcia técnica relacionada a esta placa principal, visite o nosso site para obter informagées
especificas sobre o modelo que estiver utilizando. Vocé também poderd encontrar a lista de placas
VGA e CPU mais recentes suportadas no site da ASRock. Site da ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Conteudo da embalagem

« Placa mie ASRock X570 Taichi (ATX Form Factor)
+ Guia de Instalagdo rapida ASRock X570 Taichi

+ CD de suporte ASRock X570 Taichi

+ 4 x Cabos de dados Serial ATA (SATA) (Opcional)
+ 1xPlaca ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcional)

+ 2 Antenas de 2,4/5 GHz da ASRock WiFi

+ 1x chave de fenda ASRock (opcional)

« 3 x Parafusos para Soquete M.2 (Opcional)

- 2 x distanciadores para soquetes M.2 (opcional)
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1.2 Especificagdes

Plataforma

CPU

Chipset

Memoéria

Slot de ex-
pansao

« Formato ATX
« PCB 20z de Cobre

« Suporta processadores AMD AM4 soquete Ryzen™ série 2000 e
3000

« PWM digital Intersil

+ Design com 14 fases de alimentagao

+ Suporta Mecanismo ASRock Hyper BCLK II

- AMD X570

+ Tecnologia de memoéria DDR4 de dois canais

« 4x Slots DIMM DDR4

+ AMD Ryzen series CPUs (Matisse) suporta DDR4 4666+
(OC)/4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466
(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC, memoria sem
buffer*

« CPUs série AMD (Pinnacle Ridge) suporta DDR4 3466+(OC)/320
0(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & nao-ECC, memoria un-buff-
ered*

« AMD Ryzen series CPUs (Picasso) suporta DDR4 3466+(OC)/3200
(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC, memdria sem buffer*

* Para CPUs série Ryzen (Picasso), ECC s6 é suportado com CPUs
PRO.
* Por favor, consulte a Lista de Suporte de Memdria no site da ASRock
para obter mais informacao. (http://www.asrock.com/)
* Por favor, consulte a pagina 26 para suporte de frequéncia maxima
DDR4 UDIMM.

» Capacidade maxima da memoria do sistema: 128GB

+ Contato em Ouro 15y nos slots DIMM

AMD Ryzen series CPUs (Matisse)

3 x Slots PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3/PCIES5: tinico em x16
(PCIE1); duplo em x8 (PCIEL) / x8 (PCIE3); triplo em x8 (PCIE1) /
x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*

AMD Ryzen series CPUs (Pinnacle Ridge)

+ 3 x Slots PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3/PCIES5: tinico em Gen3x16
(PCIE1); duplo em Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3); triplo em
Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4 (PCIE5))*
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CPUs AMD Série Ryzen (Picasso)
+ 1xslot PCI Express 3.0 x16 (tinico em x8 (PCIE1))*
+ 1xslot PCI Express 4.0 x16 (tinico em x4 (PCIE5))*
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializagao
+ 2x Slots PCI Express 4.0 x1
« Suporta AMD Quad CrossFireX"", 3-Way CrossFireX"" e
CrossFireX™
« Suporta NVIDIA® Quad SLI™ e SLI™"
« Suporta NVIDIA® NVLink™ com placa gréfica NVIDIA® GeForce®
RTX series dupla**
** NVIDIA NVLink Bridge ndo vem com o pacote. Por favor, compre-a
da NVIDIA® se necessario.
** Este recurso € apenas suportado com o Ryzen Series CPUs (Pinnacle
Ridge).
+ 1xsoquete M.2 vertical (Tecla E) com o médulo WiFi-802.11ax
incluido (na E/S traseira)
+ Contato em Ouro 15 no Slot PCle VGA (PCIEL)

Graficos + AMD Radeon™ Integrado Série Vega Grificas na Série Ryzen APU*

* Suporte atual pode vairar por CPU
«+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Memoria compartilhada padrdo 2GB. Memoria compartilhada max
suporta até 16GB.
* A memoria compartilhada max de 16GB requer 32GB de memoria de
sistema instalado.
+ Suporta HDMI 2.0 com resolu¢ido max. até 4K x 2K (4096x2160) @
60Hz
- Suporta Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC e HBR (Audio
com Alta taxa de Bit) com Portas HDMI 2.0 (é necessario um
monitor HDMI compativel)
+ Suporta HDR (High Dynamic Range - Ampla Faixa Dinamica)
com HDMI 2.0
« Suporta HDCP 2.2 com Porta HDMI 2.0
« Suporta reprodugao HD Ultra (UHD) 4K com Porta HDMI 2.0
« Suporta Microsoft PlayReady”

Audio + Audio HD de 7.1 canais com protecdo de contetido (Codec de dudio
Realtek ALC1220)
+ Suporte dudio Blu-ray superior

+ Suporta Prote¢do de Sobretensdo
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LAN .

LAN sem fios -

E/S do painel -
posterior .

Suporta Purity Sound"™ 4

- Capacitor de Audio Série Ouro Fino Nichicon

- 120dB SNR DAC com amplificador diferencial

- Fone de Ouvido NE5532 Premium para - Conector de Audio do
Painel frontal (suporta fones de ouvido de até 600 Ohms)

- Ligagdo Pura

- Tecnologia de drive direto

- Blindagem de isolamento PCB

- Sensoriamento de Impedéncia na porta de Saida de Linha

- Camadas de PCB individuais por canal de dudio R/L

- Fonres de Audio Gold

- Conector de Audio de Ouro 15p

Suporta a tecnologia DTS Connect

LAN Gigabit a 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel” I211AT

Suporta Wake-On-LAN

Oferece Suporte a Prote¢ao de Relampago/ESD
Suporta Energy Efficient Ethernet 802.3az
Suporta PXE

Médulo Wi-Fi Intel® 802.11ax

Suporta IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Suporta banda dupla (2,4/5 GHz)

Suporta WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)

2 antenas para suportar tecnologia de diversidade 2 (Transmissao)
x 2 (Recepgio)

Suporta Bluetooth 5.0 + Classe II de alta velocidade

Suporta MU-MIMO

2 x Portas de Antena

1 x Porta PS/2 para mouse/teclado

1 x Porta HDMI

1 x Porta de saida SPDIF odtica

1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo A (10 Gb/s) (Suporta Protegao ESD)
1 x Porta USB 3.2 Gen2 Tipo C (10 Gb/s) (Suporta Prote¢ao ESD)
6 x Portas USB 3.2 Genl (Suporta Protegdo ESD)

* Ultra USB Power ¢ suportado em portas USB3_5_6.

* Fungdo Ativar ACPI ndo ¢ suportada no USB3_5_6ports.
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+ 1xPorta LAN RJ-45 com LED (LED ACT/LINK e LED DE
VELOCIDADE)

+ 1xbotao de limpeza CMOS

+ 1x Botao BIOS Flashback

« Fichas de audio HD: Alto-falante posterior / Central / Graves /
Entrada de linha / Alto-falante frontal / Microfone( Entradas de

Audio Gold)
Armazena- « 8 x Conectores SATA3 6,0 Gb/s, suporta RAID (RAID 0, RAID 1,
mento e RAID 10), NCQ, AHCI e Conexao a Quente

+ 1xsoquete Hyper M.2 (M2_1), suporta M Key tipo médulo
2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s e médulo M.2 PCI Express
até Gen4x4 (64 Gb/s) (com Matisse) ou Gen3 x4 (32 Gb/s)(com
Pinnacle Ridge e Picasso) *

+ 1xsoquete Hyper M.2 (M2_2), suporta M Key tipo médulo
2260/2280 M.2 PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s)*

+ 1xsoquete Hyper M.2 (M2_3), suporta M Key tipo médulo
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s e m6dulo M.2
PCI Express até Gen4x4 (64 Gb/s)*

*Se M2_3 estd ocupado, o slot PCIES5 sera desabilitado
* Suporta NVMe SSD nos discos de inicializacao
* Suporta Kit U.2 ASRock

Conector + 1x Plataforma SPI TPM
+ 1x LED de alimentagio e Cabegote de Autofalante
+ 1x Cabegote de LED Fan AMD
*O cabegote de LED Fan AMD é compativel com uma faixa de LED
RGB normal.
* O suporte de LED do ventilador AMD suporte tiras de LED de carga
maxima de 3A (36W) e comprimento ate 2,5M.
+ 1x Cabegote de LED RGB
* Suporta no total até 12V/3A, Tira de LED de 36W
+ 1x Plataforma de LED Ajustavel
* Suporta no total até 5V/3A, Tira de LED de 15W
+ 1x Conector da ventoinha da CPU (4 pinos)
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* O Conector do Ventilador de CPU suporta o ventilador de CPU de
alimenta¢dao maxima 1A do ventilador (12W).
+ 1x Conector de Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de CPU/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
4 x Conectores de Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua
(4 pinos) (Controle de Velocidade de Ventoinha Inteligente)
* O Ventilador de Chassi/Ventilador da Bomba de Agua suporta o
ventilador de refrigerador a 4gua de 2A maximo (24W) poténcia do
ventilador.
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP e CHA_FAN4/WP podem detectar automaticamente se ventoinha
de 3 pinos ou 4 pinos estd em uso.
1 x Conector de energia 24-pinos ATX (Conector de energia de
alta densidade)
+ 1 x Conector de energia 8-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
+ 1 x Conector de energia 4-pinos 12V (Conector de energia de alta
densidade)
+ 1x Conector de audio de painel frontal (Conector de Audio de
Outro 15u)
+ 1x Plataforma AMD LED Fan USB
+ 1 x Conector Thunderbolt AIC (5 pinos)
+ 2 x Plataformas USB 2.0 (Suporta 4 portas USB 2.0) (Suporta
Protegdo ESD)
+ 1x Plataforma USB 3.2 Genl (Suporta 2 portas USB 3.2 Genl)
(Suporta Protegao ESD)
+ 1x cabegote de painel frontal Tipo C USB 3.2 Gen2 (Suporta pro-
te¢ao ESD)
+ 1xDr. Debug com LED
+ 1xBotao de energia com LED
+ 1xBotao de Reset com LED
+ 1xbotao de limpeza CMOS

Funcées da + AMI UEFI Legal BIOS com suporte GUI
BIOS + Suporta “Plug and Play”
« ACPI 5.1 compativel com eventos de despertar
« Suporta jumperfree
« Suporte SMBIOS 2.3
- CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO,

PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP, Multi-ajuste de tensao
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Monitor de « Sensor de Temperatura: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi, Ven-
hardware toinhas para Chassi/Bomba de Agua

SO

« Tacémetro da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de Agua, Chassi,
Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

«+ Ventoinha Silenciosa (Auto ajusta velocidade da ventoinha do
chassi pela temperatura da CPU): CPU, CPU/Bomba de Agua,
Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

« Controle multi-velocidade da ventoinha: CPU, CPU/Bomba de
Agua, Chassi, Ventoinhas para Chassi/Bomba de Agua

« Monitoramento da tensio: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

Certificacbes - FCC,CE

+ Preparada para ErP/EuP (é necessaria uma fonte de alimentagao
preparada para ErP/EuP)

* Para obter informagoes detalhadas sobre o produto, por favor, visite o nosso site: http://www.asrock.com

A

Por favor, observe que existe um certo risco envolvendo overclocking, incluindo o ajuste das
defini¢oes na BIOS, a aplicagdo de tecnologia Untied Overclocking ou a utilizagdo de ferra-
mentas de overclocking de terceiros. O overclocking poderd afetar a estabilidade do sistema ou
mesmo causar danos nos componentes e dispositivos do seu sistema. Ele deve ser realizado por
sua conta e risco. Nao nos responsabilizamos por possiveis danos causados pelo overclocking.
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1.3 Configuracao dos jumpers

A imagem abaixo mostra como os jumpers sao configurados. Quando a tampa do jumper
¢ colocada nos pinos, o jumper é "Curto". Se nao for colocada uma tampa de jumper nos

pinos, o jumper é "Aberto".

W W

Short Open
Apagar o Jumper CMOS Curto: Apagar CMOS
(CLRCMOS1) Abrir: Padrao

de 2 pi
(ver p.1, N.o 23) Jumper de 2 pinos

CLRCMOSI permite que vocé apague os dados no CMOS. Os dados no CMOS incluem
informagdes de configuragdo do sistema, tal como senha do sistema, data, hora e
parametros de configuragdo do sistema. Para apagar e reinicializar os parametros do
sistema na configuragdo padrio, desligue o computador e retire o cabo de alimentagao,
utilizando em seguida a tampa do jumper nos pinos de CLRCMOSI1 durante 3 segundos.
Por favor, ndo se esquega de retirar a tampa do jumper depois de apagar o CMOS. Se
vocé precisar apagar o CMOS logo apos ter terminado uma atualizagao da BIOS, devera
primeiro iniciar o sistema e voltar a encerra-lo antes de apagar o CMOS.

Q O botio para limpar o CMOS tem a mesma fungdo do Jumper para limpar o CMOS.
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1.4 Suportes e conectores onboard

Os conectores e suportes onboard NAO sdo jumpers. NAO coloque tampas de jumpers sobre estes
terminais e conectores Colocar tampas de jumpers sobre os terminais e conectores ird causar danos
permanentes a placa-mde.

Suporte do painel de siste- PLED: Ligue o botao de alimentagao,

ma

(PAINELI1 de 9 pinos)
(ver p.1, N.c 20)

o botéo de reinicializa¢ao e o
indicador do estado do sistema
no chassi deste suporte, de
acordo com a descri¢ao abaixo.

HDLED+ Observe os pinos positivos e
negativos antes de conectar os
cabos.

PWRBTN (Botdo de alimentagdo):
Conecte o botdo de alimentagdo no painel frontal do chassi. Vocé pode configurar a forma para
desligar o seu sistema através do botao de alimentagdo.

RESET (Botdao de reinicializagdo):
Conecte o botdo de reinicializagdo no painel frontal do chassi. Pressione o botdo de reinicializagdo
para reiniciar o computador, se ele congela e falha ao realizar um reinicio normal.

PLED (LED de alimentagao do sistema):

Conecte o indicador do estado da alimentagdo no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quan-
do o sistema estiver em funcionamento. O LED ficard piscando quando o sistema estiver nos estados
de suspensao S1/S3. O LED ficard desligado quando o sistema estiver no estado de suspensao S4 ou
desligado (S5).

HDLED (LED de atividade do disco rigido):
Conecte o LED de atividade do disco rigido no painel frontal do chassi. O LED ficard aceso quando
o disco rigido estiver lendo ou registrando dados.

O design do painel frontal poderd variar dependendo do chassi. Um médulo de painel frontal
consiste principalmente em um botdo de alimentagdo, um botdo de reinicializagdo, um LED de
alimentagdo, um LED de atividade do disco rigido, um alto-falante, etc. Ao conectar seu médulo de
painel frontal do chassi a este conector, certifique-se de que os fios e os pinos correspondem de forma
correta.
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LED de alimentagéo e
Cabegote de Autofalante
(SPK_PLED1 de 7 pinos)
(ver p.1, N.2 26)

DU

v |

SPEAKER
DUMMY
MMY

olo

QIO|O

PLED+

PLED+
PLED-

Conecte o LED de alimentagao
do chassi e o autofalante do

chassi a este cabegote.

Conectores série ATA3
(SATA3_1_2:

ver p.1, N.2 15)
(SATA3_3_4:

ver pag.1 No. 16)
(SATA3_5_6:

ver p.1,N.2 17)
(SATA3_7_8:

ver p.1, N.2 18)

SATA3_7 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

]

d [

4 [r

f—] I——1 [——3 I——]

d [r
SATA3 8 SATA3_5 SATA3_3 SATA3_f

Estes oito conectores SATA3
suportam cabos de dados
SATA para dispositivos de
armazenamento interno com
uma taxa de transferéncia de
dados de até 6,0 Gb/s.

Plataforma AMD LED Fan
USB

Este cabegote ¢ utilizado para
conectar o conector USB ao

GND
P- P+
(USB_5 de 4 pinos) USB_PWR Dissipador de calor AMD SR3.
(ver p.1, N.o 11)
Plataformas USB 2.0 USB_PWR Ha dois cabegotes nesta placa-
B

(USB_1_2 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 24)
(USB_3_4 de 9 pinos)
(ver p.1, N.2 25)

mae. Cada suporte USB 2.0

pode suportar duas portas.

Plataforma USB 3.2 Genl1
(USB3_7_8 de 19 pinos)
(ver p.1,N.°9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus.

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Hé um cabegote nesta placa
mae. Este suporte USB 3.2 Genl

pode suportar duas portas.
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Painel Frontal Cabegote
USB 3.2 Gen2 Tipo C
(F_USB31_TC_1de 20
pinos)

(ver p.1,N.213)

-

Hé um Painel Frontal Cabegote
USB 3.2 Gen2 Tipo C nesta
placa mae. Este cabegote é
utilizado para conectar um
modulo USB 3.2 Gen2 a portas

- 7
adicionais USB 32 Gen2.
USB Type-C Cable
Suporte de dudio do painel OND sencE# Este suporte destina-se a
frontal MlC’TEoTurJEr conexdo dos dispositivos de
(HD_AUDIOL1 de 9 pinos) o Jo audio no painel de dudio frontal.
(ver p.1, N.o 31) ‘ T -
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_R
MIC2 L

1. O Audio de alta definicdo suporta Sensor de Adaptador, mas o fio do painel no chassi deverd

manual do chassi para instalar o seu sistema.

Q suportar HDA para funcionar corretamente. Por favor, siga as instrugoes no nosso manual e no

2. Se utilizar um painel de dudio AC’97, instale-o no terminal de dudio do painel frontal de acordo

com 0s passos abaixo:

A. Ligue Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte o Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) a OUT2_L.
C. Conecte a ligacao Terra (GND) a Terra (GND).
D. MIC_RET e OUT_RET destinam-se apenas ao painel de dudio HD. Vocé ndo precisa ligd-los
ao painel de dudio AC’97.
E. Para ativar o microfone frontal, vd a guia “Microfone Frontal” no painel de controle Realtek e

ajuste o “Volume de gravagio”.

Conectores de chassi e
ventoinha de bomba de
dgua

(CHA_FAN1/WP de

4 pinos)

(ver p.1, N.° 10)

(CHA_FAN2/WP de
4 pinos)

(ver p.1,N.2 27)
(CHA_FAN3/WP de
4 pinos )

(ver p.1,N.23)

FAN_SPEED_CONTROL

CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

EESETES

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

Esta placa mae oferece conec-
tores de ventoinha com chassis
de resfriamento de agua de 4
pinos. Se vocé pretende conectar
um ventilador de refrigeragdo a
agua de chassis de 3 pinos, por
favor, conecte-o ao Pino 1-3.
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(CHA_FAN4/WP de 4
pintos)
(ver p.1, N.o 14)

SwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Conector da Ventoinha
da CPU(CPU_FANI1 de 4
pinos)

(ver p.1,N.° 5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mée inclui um conec-
tor de ventilador da CPU (Venti-
lador silencioso) de 4 pinos.

Se vocé pretende conectar um
ventilador da CPU de 3 pinos,

por favor, conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de ventoinha de
bomba de agua CPU
(CPU_FAN2/WP de 4
pinos)

(ver p.1, N.c 4)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Esta placa mée inclui um conec-
tor de ventilador da CPU de
refrigeragdo a dgua de 4 pinos.
Se vocé pretende conectar um
ventilador de refrigeragdo a dgua
da CPU de 3 pinos, por favor,
conecte-o ao Pino 1-3.

Conector de alimentagao
ATX

(ATXPWRI de 24 pinos)
(ver p.1,N.°8)

Esta placa-mae inclui um conec-
tor de alimentacdo ATX de 24
pinos. Para utilizar uma fonte de
alimentagao ATX de 20 pinos,

introduza-a no Pino 1 e Pino 13.

Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V1 de 8 pinos)
(ver p.1,N.o 1)

Esta placa-mde inclui um conec-
tor de alimentagdo de 12V ATX
de 8 pinos. Para utilizar uma
fonte de alimentacdo ATX de 4
pinos, introduza-a no Pino 1 e
Pino 5.

*Aviso: Por favor, certifique-se
de que o cabo de alimentagao
esta conectado ao CPU e nio

a placa grafica. Nao conecte

o cabo de alimentagiao PCle a

este conector.
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Conector de alimentagao
de 12V ATX

(ATX12V2 de 4 pinos)
(ver p.1,N.22)

N
U

Por favor, ligue este conector a
uma alimentagio de forga ATX
12V.

*O plugue de sua fonte de
alimentagao se encaixa neste
conector apenas em uma orien-

tagao.

Plataforma SPI TPM
(SPI_TPM_J1 de 13 pinos)
(ver p.1,N.° 32)

RST#
|TPIM7PIRQ

O[O[O]

QO[0]
[e)(e](e][0)

SPI_D

|
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO

SPI_CSO

Q2

Este conector suporta um sistema
com SPI Médulo de Plataforma
Confiavel (TPM), que pode
armazenar com seguranga chaves,
certificados digitais, senhas e
dados. Um sistema TPM também
ajuda a melhorar a seguranga

de rede, a proteger identidades
digitais e a garantir a integridade
da plataforma.

Conector Thunderbolt
AIC

(TBI de 5 pinos)

(ver p.1,N.° 30)

Por favor, conecte uma placa
suplementar Thunderbolt™ (AIC)
ao conector Thunderbolt AIC
através do cabo GPIO.

*Por favor, instale o Thunderbolt™
Placa AIC para o PCIE5 (slot
padrao).
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Cabegote de LED FAN
AMD
(AMD_FAN_LEDI1 de 4
pinos)

(ver p.1,N.212)

Cabegote de LED FAN AMD ¢é
usado para conectar o cabo de
extensdo de LED RGB que vem
com dissipador de calor AMD.

A conexao de cabo permite aos
usudrios escolher entre varios efei-
tos de iluminagdo de LED.

*O cabecote de LED Fan AMD é
compativel com uma faixa de LED
RGB normal.

Atengao: Nunca instale o cabo
FAN LED na orientagao errada;
caso contrario, o cabo pode ser

danificado.

Cabecote de LED RGB
(RGB_HEADERI de 4
pinos)

(ver p.1, N.2 28)

Este Cabegote RGB ¢ usado para
conectar o cabo de extensdo de
LED RGB que permite aos usuari-
os escolher entre varios efeitos de
iluminagao LED.

Atenc¢ao: Nunca instale o cabo
RGB LED na orientagio errada;
caso contrario, o cabo pode ser
danificado.

* Consulte a pagina 54 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.

Plataforma de LED
Ajustavel
(ADDR_LEDI 3 pinos)
(ver p.1,N.229)

Esta plataforma é usada para
conectar caboi de extensdo
Ajustavel de LED que permite aos
usudrios escolher entre varios efei-
tos de iluminagdo de LED.
Atengao: Nunca instale o cabo
de LED Ajustavel na orientagao
errada, caso contrario o cabo
pode ser danificado.

* Consulte a pagina 55 para obter
mais informagdes sobre esta plata-

forma.
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1.5 Interruptores inteligentes

A placa-mae tem quatro chaves inteligentes: Botdo de alimentagéo, Botao Reset, Botdes
Apagar CMOS e BIOS Flashback, permite aos usudrios ligar/desligar rapidamente o sistema,

reiniciar o sistema, limpar os valores CMOS ou limpar a BIOS.

Botao de alimentagao O Botdo de alimentagdo permite
(PWRBTN)

(ver p.1,N.° 21)

a0s usuarios ligar/desligar o

sistema rapidamente.

Botao Reset (Reiniciar) O Botéo Reset permite aos

(RSTBTN) usudrios reinicializar o sistema

(ver p.1,N.°22) rapidamente.

Botdes Apagar CMOS Os botoes Apagar CMOS
(CLRCBTN1) permitem que os usudrios

(ver p.3, N.0 14) apaguem rapidamente os valores
(CLRCBTN2) CMOS.

(ver p.1,N.° 19)

ﬁ Esta funcao pode ser utilizada apenas quando o computador e a fonte de alimentagdo estiverem
desligados.
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Botdo BIOS Flashback ‘ A Chave BIOS Flashback permite aos
(BIOS_FB1) BIOS
(consulte p.3, N.° 17) Flashback

usudrios limapr a BIOS.

O recurso ASRock BIOS Flashback permite que vocé atualize o BIOS sem ligar o sistema, mesmo sem o
CPU.

Para usar a fungdo USB BIOS Flashback, por favor, siga as etapas abaixo.

1. Faga o download do arquivo BIOS mais recente no site da web ASRock:http://www.asrock.com.
2. Copie o arquivo BIOS para a sua unidade flash USB. Por favor, certifique-se de que o sistema de
arquivos da sua unidade flash é FAT32.

3. Extraia o arquivo BIOS do arquivo zipado.

4. Renomeie o0 arquivo para "creative.rom" e salve-o no diretério raiz do X: Unidade flash USB.
5. Conecte o conector de energia de 24 pinos a placa mée. Em seguida, ligue o interruptor CA da
fonte de alimentagao.
*Nao hé necessidade de ligar o sistema.
6. Depois, ligue o USB drive na porta USB BIOS Flashback.

7. Pressione o interruptor do BIOS Flashback por cerca de trés segundos. Depois, o LED comega a
piscar.

8. Espere até que o LED pare de piscar, indicando que a intermiténcia do BIOS foi completada.

*Se aluz do LED ficar verde, isso significa que o BIOS Flashback néo esta funcionando

corretamente. Por favor, certifique-se de conectar a unidade USB a porta USB BIOS Flashback.

5

ol

al JO
OIOIO

Porta USB BIOS Flashback
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1 Wprowadzenie

Dziekujemy za zakupienie plyty gtéwnej ASRock X570 Taichi, niezawodnej plyty gtownej
produkowanej z konsekwentnie wykonywang przez firme¢ ASRock, rygorystyczng kontrolg
jakosci. Plyta ta zapewnia doskonalg jako$¢ dziatania i solidng konstrukeje, spetniajaca

zobowigzanie firmy ASRock do dostarczania produktéw o wysokiej jako$ci i wytrzymatosci.

Poniewaz specyfikacje plyty gléwnej i oprogramowanie BIOS mogq zosta¢ zaktualizowane,

Q zawartos¢ tej dokumentacji moze zostac zmieniona bez powiadomienia. W przypadku jakichkol-
wiek modyfikacji tej dokumentacji, zaktualizowana wersja bedzie dostgpna na stronie internetowej
ASRock, bez dal powiadomienia. Jesli wymagana jest pomoc techniczna w odniesieniu do tej
plyty glownej, nalezy odwiedzic strong internetowg w celu uzyskania specyficznych informacji o
uzywanym modelu. Na stronie internetowej ASRock, mozna takze pobrac listg najnowszych kart

VGA i obstugiwanych CPU. Strona internetowa ASRock http://www.asrock.com.

1.1 Zawartos¢ opakowania

+ Plyta gtéwna ASRock X570 Taichi (Wspotczynnik ksztattu ATX)
+ Skrécona instrukeja instalacji ASRock X570 Taichi

+ Pomocnicza ptyta CD ASRock X570 Taichi

+ 4 x kable danych Serial ATA (SATA) (Opcjonalne)

+ 1xkarta ASRock SLI_HB_Bridge_2S (Opcjonalna)

+ 2 xanteny ASRock WiFi 2,4/5 GHz

+ 1 x wkretak ASRock (Opcjonalny)

+ 3 x$ruby do gniazda M.2 (Opcjonalne)

+ 2 x gniazda wsporcze do gniazda M.2 (Opcjonalne)
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1.2 Specyfikacje

Platforma + Wspdlczynnik ksztattu ATX
+ PCB z2 uncjami miedzi

CPU + Obstuga procesoréw serii AMD AM4 Socket Ryzen™ 2000 i 3000
+ Kontroler Intersil Digital PWM
« Sekcja zasilania 14 Power Phase Design
+ Obstuga ASRock Hyper BCLK Engine IT

Chipset « AMD X570

Pamiec « Technologia pamieci Dual Channel DDR4
+ 4x gniazda DDR4 DIMM
«+ Seria CPU AMD Ryzen (Matisse) z obstuga DDR4 4666+(0OC)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(0OC)/
3200/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC, pamig¢ niebuforowana*
«+ Seria CPU AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) z obstlugg DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC i nie-ECC,
pamie¢ niebuforowana*
«+ Seria CPU AMD Ryzen (Picasso) z obstuga DDR4 3466+(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 nie-ECC, pamie¢ niebuforowana*
* Dla serii CPU Ryzen (Picasso), ECC jest obstugiwana tylko z CPU
PRO.
* Sprawdz liste obstugiwanej pamieci na stronie internetowej ASRock
w celu uzyskania dalszych informacji. (http://www.asrock.com/)
* Sprawdz strone 26 w celu uzyskania informacji o maksymalnej
obstugiwanej czestotliwosci DDR4 UDIMM.
+ Maks. wielko$¢ pamieci systemowej: 128GB
15 pozlacane styki w gniazdach DIMM

Gniazdo Procesory serii AMD Ryzen (Matisse)
rozszerze- + 3 x gniazda PCI Express 4.0 x 16 (PCIE1/PCIE3/PCIE5:
nia pojedyncze dla x16 (PCIE1); podwdjne dla x8 (PCIE1) / x8

(PCIE3); potréjne dla x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*

Procesory serii AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x gniazda PCI Express x 16 (PCIE1/PCIE3/PCIE5:
pojedyncze dla Gen3x16 (PCIE1); podwdjne dla Gen3x8
(PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3); potréjne dla Gen3x8 (PCIEL) /
Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4 (PCIE5))*
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Procesor serii AMD Ryzen (Picasso)
« 1x gniazdo PCI Express 3.0 x 16 (pojedyncze dla x8 (PCIE1))*
+ 1x gniazdo PCI Express 4.0 x 16 (pojedyncze dla x4 (PCIE5))*
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskéw rozruchowych
+ 2 x gniazda PCI Express 4.0 x1
« Obstuga AMD Quad CrossFireX", 3-Way CrossFireX™ i
CrossFireX™
« Obsluga NVIDIA® Quad SLI™ i SLI™"
« Obsluga NVIDIA® NVLink™ z podwéjnymi kartami
graficznymi serii NVIDIA® GeForce® RTX**
** Mostek NVIDIA NVLink nie wchodzi w sktad tego zestawu.
Nalezy go zakupi¢ w firmie NVIDIA® jezeli konieczne.
** Funkcja obstugiwana wylacznie dla procesoréw serii Ryzen
(Pinnacle Ridge)
+ 1x pionowe gniazdo M.2 (Key E) z wbudowanym modulem
WiFi-802.11ax (z tylu Wejscia/Wyjécia)
+ 15p poztacany styk w gniezdzie VGA PCle (PCIE1)

Grafika - Zintegrowana karta graficzna AMD Radeon™ serii Vega w
APU serii Ryzen*
* Rzeczywista obstuga zalezy od CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Pamie¢ wspoldzielona, domyslnie 2GB. Maksymalnie pamig¢
wspotdzielona obstuguje do 16GB.
* Maksymalna pamie¢ wspotdzielona 16GB wymaga
zainstalowania 32GB pamigci systemowe;.
+ Obstuga HDMI 2.0 z maks. rozdzielczo$cig do 4K x 2K
(4096x2160) przy 60Hz
+ Obstuga Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC i HBR
(High Bit Rate Audio) z portami HDMI 2.0 (Wymagany
monitor zgodny z HDMI)
+ Obstuga HDR (High Dynamic Range) z HDMI 2.0
+ Obstuga HDCP 2.2 z portem HDMI 2.0
+ Obstuga odtwarzania 4K Ultra HD (UHD) z portem HDMI 2.0
+ Obstuga Microsoft PlayReady”
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Audio

LAN

Bezprze-
wodowa
sie¢ LAN

Audio HD 7.1 CH z zabezpieczeniem tresci (Kodek audio

Realtek ALC1220)

Obstuga audio Blu-ray Premium

Obstuga zabezpieczenia przed przepieciami

Obstuga Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps

- 120dB SNR DAC ze wzmacniaczem réznicowym

- NE5532 wzmacniacz stuchawkowy klasy Premium dla ztacza
audio na panelu przednim (Obstuga stuchawek do 600 Om)

- Pure Power-In

- Technologia Direct Drive

- Ekranowanie izolacji PCB

- Wykrywanie impedancji na porcie wyjscia liniowego

- Indywidualne warstwy PCB dla kanatu audio R/L

- Poztacane gniazda audio

- 15p pozlacane ztacze audio

Obstuga potaczenia DTS

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

GigaLAN Intel® I211AT

Obstuga Wake-On-LAN

Obstuga zabezpieczenia przed wyladowaniami atmosferycznymi/
ESD

Obstuga Energy Efficient Ethernet 802.3az

Obstuga PXE

« Modut WiFi Intel® 802.11ax

Obstuga IEEE 802.11a/b/g/n/ax

Obstuga dwoch pasm (2,4/5 GHz)

Obstuga WiFi6 802.11ax (2,4 Gbps)

2 anteny do obstugi technologii dywersyfikacji 2 (nadawanie) x 2
(odbieranie)

Obstuga Bluetooth 5.0 + Wysokiej szybkoéci klasa II

Obstuga MU-MIMO



Tylny panel
Wejscia/
Wyjscia

Przechowy-
wanie

Zlacze

2 x porty anteny

1 x port myszy/klawiatury PS/2

1 x port HDMI

1 x port optycznego wyjscia SPDIF

1 x port USB 3.2 Gen2 typu A (10 Gb/s)

(Obstuga zabezpieczenia ESD)

1 x port USB 3.2 Gen2 typu C (10 Gb/s)

(Obstuga zabezpieczenia ESD)

6 x porty USB 3.2 Gen1 (Obstuga zabezpieczenia ESD)

* Zasilanie Ultra USB jest obstugiwane w portach USB3_5_6.
* Funkcja wybudzania ACPI nie jest obstugiwana w portach
USB3_5_6.

1 x port LAN RJ-45 z LED (LED ACT/LINK i LED SPEED)

1 x przycisk usuwania pamieci CMOS

1 x przycisk Flashback BIOS

Gniazda audio HD: Glosnik tylny / Centralny / Basy / Wejécie

liniowe / Glo$nik przedni / Mikrofon (Pozlacane gniazda audio)

8 x ztacza SATA3 6,0 Gb/s, obstuga RAID (RAID 0, RAID 1 i
RAID 10), NCQ, AHCI i Hot Plug

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_1), obstuga M Key typu
2242/2260/2280 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i modutu M.2 PCI
Express do Gen4x4 (64 Gb/s) (z Matisse) lub Gen3 x4 (32 Gb/s)(z
Pinnacle Ridge oraz Picasso) *

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_2), obstuga Key M typu 2260/2280
modutu M.2 PCI Express do Gen4x4 (64 Gb/s)*

1 x gniazdo Hyper M.2 (M2_3), obstuga Key M typu
2230/2242/2260/2280/22110 modutu M.2 SATA3 6,0 Gb/s i
modutu M.2 PCI Express do Gen4x4 (64 Gb/s)*

* Jesli jest obsadzone M2_3, gniazdo PCIE5 zostanie wylaczone
* Obstuga SSD NVMe, jako dyskow rozruchowych
* Obstuga ASRock U.2 Kit

« 1xzlgcze gtéwkowe SPI TPM

+ 1xdioda LED zasilania i zlcze gléwkowe glosnika

+ 1 x zfgcze gléwkowe LED wentylatora AMD

*Zkacze gtowkowe LED wentylatora AMD jest zgodne ze zwyktym
paskiem LED RGB.
* Ztacze gtéwkowe LED wentylatora AMD obstuguje paski LED o

maksymalnym obcigzeniu 3A (36W) i dtugosci do 2,5 m.

X L
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+ 1xzlgcze gtéwkowe LED RGB
* Obstuga tacznie do 12V/3A, pasek LED 36W
+ 1x Adresowalne ztgcze gtéwkowe LED
* Obstuga tacznie do 5V/3A, pasek LED 15W
+ 1 x zlgcze wentylatora CPU (4-pinowe)
* Zlacze wentylatora CPU obsluguje wentylator CPU maksymalnym
pradem zasilania wentylatora 1A (12W).
+ 1 x zlacze wentylatora CPU/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteli-
gentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zacze wentylatora CPU/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukfadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
4 x zlacza wentylatora obudowy/pompy wodnej (4-pinowe) (Inteli-
gentne sterowanie predkoscig obrotowa wentylatora)
* Zlacze wentylatora obudowy/pompy wodnej obstuguje wentylator
ukfadu chtodzenia maksymalnym pradem zasilania wentylatora 2A
(24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP i CHA_FAN3/WP moze automatycznie wykrywa¢, jesli uzywa-
ny jest wentylator 3-pinowy lub 4-pinowy.
+ 1x 24 pinowe zlgcze zasilania ATX (Zacze zasilania Hi-Density)
+ 1x 8 pinowe 12V zlgcze zasilania (Zlacze zasilania Hi-Density)
+ 1x4 pinowe 12V zlgcze zasilania (Zlacze zasilania Hi-Density)
«+ 1x zlgcze audio na panelu przednim (15p pozlacane zlacze
audio)
+ 1 xzlgcze gtéwkowe USB wentylatora LED AMD
+ 1 xzlgcze Thunderbolt AIC (5-pinowe) (Obstuguje tylko karty
ASRock Thunderbolt AIC)
+ 2xzlycza gtowkowe USB 2.0 (Obstuga 4 portéw USB 2.0)
(Obstuga zabezpieczenia ESD)
1 xporty gtéwkowe USB 3.2 Gen1 (obstuga 2 portéw USB 3.2
Genl) (obstuga zabezpieczenia ESD)
1 xzlgcze gtéwkowe USB 3.2 Gen2 typu C panelu czotowego
(obstuga zabezpieczenia ESD)
+ 1xDr. Debug z diodg LED
+ 1x przycisk zasilania z diodg LED
+ 1 x przycisk resetowania z diodg LED
+ 1x przycisk usuwania pamigci CMOS
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Funkcja + Obstuga starszych wersji BIOS AMI UEFI z GUI
BIOS + Obstuga “Plug and Play”
+ Zgodno$¢ zdarzen wybudzania z ACPI 5.1
+ Obstuga bezzworkowa
+ Obstuga SMBIOS 2.3
- CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO,
PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP, wielostopniowa regulacja

napiecia
Monitor + Wykrywanie temperatury: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
sprzetu wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Obrotomierz wentylatora: CPU, CPU/pompa wodna, obudowa,
wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Cichy wentylator (Automatyczna regulacja predkosci obrotowej
wentylatora obudowy przez temperature CPU): CPU, CPU/pom-
pa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej

+ Kontrola wielu predkosci obrotowych wentylatora: CPU, CPU/
pompa wodna, obudowa, wentylatory obudowy/pompy wodnej

« Monitorowanie napigcia: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

System op- + Microsoft® Windows® 10 64-bitowy

eracyjny
Certy- - FCC,CE
fikaty + Gotowos¢ do obstugi ErP/EuP (Wymagane zasilanie z gotow-

oécig obstugi ErP/EuP)

* Dla uzyskania szczegélowej informacji o produkcie, nalezy odwiedzic naszq strong internetowg:

http://www.asrock.com

Nalezy pamietac, ze przetaktowywanie jest zwigzane z pewnym ryzykiem, wlgcznie z regulacjg

A ustawieri w BIOS, zastosowaniem Untied Overclocking Technology lub uzywaniem narzedzi
przetaktowywania innych firm. Przetaktowywanie moze wpltywaé na stabilnos¢ systemu lub
nawet powodowac uszkodzenie komponentow i urzgdzen systemu. Powinno to zosta¢ zrobione
na wlasne ryzyko i koszt. Nie odpowiadamy za mozliwe uszkodzenia spowodowane przetak-
towywaniem.
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1.3 Ustawienia zworek

Ta ilustracja pokazuje ustawienia zworek. Po umieszczeniu nasadki zworki na pinach, zworka

jest “Zwarta”. Jesli nasadka zworki nie jest umieszczona na pinach, zworka jest “Otwarta”

o W

Short Open

Zworka usuwania danych Zwarcie: Usuniecie danych z
z pamieci CMOS ) pamieci CMOS
(CLRCMOSI) 2-pinowa zworka Otwarcie: Domy$lne

(sprawdz s.1, Nr 23)

CLRCMOS1 umozliwia usuniecie wszystkich danych z pamigci CMOS. Dane w pamigci
CMOS obejmujg informacje o konfiguracji systemu, takie jak hasto do systemu, date, czas
i parametry konfiguracji systemu. W celu usuniecia i zresetowania parametréw systemu
do ustawient domyslnych, wytacz komputer i odlacz przewdd zasilajacy, a nastepnie uzyj
nasadke zworki do zwarcia na 3 sekundy pinéw CLRCMOSI. Nalezy pamietac, aby po
usunieciu danych z pamigci CMOS zdja¢ nasadke zworki. Jesli wymagane jest usuniecie
danych z pamigci CMOS po zakonczeniu aktualizacji BIOS, przed rozpoczeciem usuwania

danych z pamigci CMOS nalezy najpierw uruchomic system, a nastgpnie wylaczy¢ go.

Przycisk Clear CMOS (Usuri dane z pamieci CMOS) dziata w taki sam sposob jak zworka
usuwania danych z pamigci CMOS.
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1.4 Wbudowane ztgcza gtéwkowe i inne ztacza

Whbudowane zlgcza glowkowe i inne zlgcza sq bezzworkowe. NIE nalezy umieszczac zworek nad
tymi ztgczami gtéwkowymi i ztgczami. Umieszczanie zworek nad ztgczami gléwkowymi i zlgczami

spowoduje trwate uszkodzenie plyty glownej.

Z¥acze gtdwkowe na pane-
lu systemu

(9-pinowe PANELI)
(sprawdz s.1, Nr 20)

PLED+

Do tego zlacza glowkowego
mozna podlaczac przycisk
zasilania, przycisk reset i
wskaznik stanu systemu

na obudowie, zgodnie z

przydzialem pinéw ponizej.
Przed podtaczeniem kabli nalezy
zapisa¢ pozycje pindw plus i

minus.

PWRBTN (Przycisk zasilania):
Podlgczenie do przyciskow zasilania na panelu przednim obudowy. Uzytkownik moze skonfig-
urowac sposéb wylgczania systemu z uzyciem przycisku zasilania.

RESET (Przycisk resetowania):

Podlgczenie do przycisku resetowania na panelu przednim obudowy. Nacisnij przycisk resetowania,
aby ponownie uruchomic komputer, przy jego zawi iu i braku mozliwosci wykonania normal-
nego ponownego uruchomienia.

PLED (Dioda LED zasilania systemu):

Podlgczenie do wskaznika stanu zasilania na panelu przednim obudowy. Ta dioda LED jest wlgczo-
na podczas dziatania systemu. Ta dioda LED miga, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S1/S3.
Ta dioda LED jest wylgczona, gdy system znajduje si¢ w stanie uspienia S4 lub wylgczenia zasilania
(S5).

HDLED (Dioda LED aktywnosci dysku twardego):
Podlgczenie do diody LED aktywnosci dysku twardego na panelu przednim obudowy. Dioda LED
jest wigczona, podczas odczytu lub zapisu danych przez dysk twardy.

Konstrukcja panelu przedniego zalezy od obudowy. Modut panelu przedniego gtéwnie sklada sig
z przycisku zasilania, przycisku resetowania, diody LED zasilania, diody LED aktywnosci dysku
twardego, glosnika, itd. Po podigczeniu do tego zlgcza gléwkowego modutu panelu przedniego
obudowy, nalezy si¢ upewnié, ze jest prawidlowo dopasowany przydziat przewodow i pinéw.
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Dioda LED zasilania i SPEAKER Podlacz to tego zlacza
zfacze gtowkowe glo$nika DU,V?,\lAJy M gtéwkowego diode LED zasila-
(7-pinowe SPK_PLED1) sy | 5 nia obudowy i glo$nik obudowy
, ©)
sprawdz s.1, Nr 26
(sp ) , CI) olo
PLED+
PLED+
PLED-
ZYacza Serial ATA3 o, = [ - Te osiem zigczy SATA3
(SATA3_1_2: F(j L g obstuguje kable danych SATA
sprawdz s.1, Nr 15) &= =S dla zewnetrznych urzadzen
(SATA3_3_4: :;| = [ $| pamieci z szybkoscig transferu
sprawdz s.1, Nr 16) E L E danych do 6,0 Gb/s.
(SATA3_5_6: o ==o0
; © = OE e
sprawdz s.1, Nr 17) o -
(SATA3_7_8: £ L £
sprawdz s.1, Nr 18) o ==
~ 1 ] ©
<< <<
I [LE
o =l =l o
Zacze gtowkowe 1 To ztacze gtowkowe jest
wentylatora LED AMD SND uzywane do podiaczania ztacza
(4-pinowe USB_5) USB;WE * USB na radiatorze AMD SR3.
(sprawdz s.1, Nr 11)
Zkacza gtéwkowe USB 2.0 USB_PWR Na tej plycie gtéwnej znajduja
B

(9-pinowe USB_1_2)
(sprawdz s.1, Nr 24)
(9-pinowe USB_3_4)
(sprawdz s.1, Nr 25)

P
USB_P!

WR

sie dwa zlacza gléwkowe. Kazde
zlacze gtéwkowe USB 2.0 moze

obstugiwa¢ dwa porty.

Z¥acza gtowkowe

USB 3.2 Genl
(19-pinowe USB3_7_8)
(sprawdz s.1, Nr 9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus.

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

Na tej plycie gtéwnej znajduje
sie ztacze glowkowe. To zlgcze
gltéwkowe USB 3.2 Genl moze

obstugiwac¢ dwa porty.
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Ziacze gtowkowe Gen2 Na tej plycie glownej dostgpne
USB 3.2 typu C panelu jest jedno zlacze glowkowe
przedniego Gen2 USB 3.2 typu C panelu

(20-pinowe F_USB31_
TC_1)

przedniego. To ztacze glowkowe
jest uzywane do podlaczania

(sprawdz s.1, Nr 13) E— modutu USB 3.2 Gen2 dla
USB Type-C Cable dodatkowych portéw USB 3.2
Gen?2.
Ztacze gtowkowe audio GND To ztacze gléwkowe stuzy do
PRESENCE#
panelu przedniego MR er podlaczania urzadzen audio do
(9-pinowe HD_AUDIO1) ST (‘j - przedniego panelu audio.
(sprawdz s.1, Nr 31) 1 olo[o
‘ [ Toura_L
J_SENSE
OUT2_R
MIC2_R
MIC2_L

1. High Definition Audio obstuguje wykrywanie gniazda, ale aby dziala¢ prawidlowo przewéd

panelu na obudowie musi obstugiwaé HDA. W celu instalacji systemu nalezy wykonac instrukcje

z naszego podrecznika i podrecznika obudowy.

2. Jesli uzywany jest panel audio AC’97, nalezy go zainstalowac w zlgczu gtowkowym audio panelu

przedniego, poprzez wykonanie wymienionych ponizej czynnosci:

A. Podtgcz Mic_IN (MIC) do MIC2_L.

B. Podlgcz Audio_R (RIN) do OUT2_R i Audio_L (LIN) do OUT2_L.

C. Podlgcz uziemienie (GND) do uziemienia (GND).

D. MIC_RET i OUT_RET stuzq wylgcznie dla panelu audio HD. Nie nalezy ich podigczaé dla
panelu audio AC’97.

E. Aby uaktywni¢ mikrofon przedni, przejdz do zaktadki “FrontMic” w panelu Realtek Control i
wyreguluj “Glosnos¢ nagrywania’.

Z3cza wentylatora pompy Ta plyta gléwna udostepnia

wodnej obudowy
(4-pinowe CHA_FAN1/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 10)

(4-pinowe CHA_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 27)
(4-pinowe CHA_FAN3/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 3)

FAN_SPEED_CONTROL 4
CHA_FAN_SPEED 3
FAN_VOLTAGE 2

GND 1

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

cztery 4-pinowe ztgcza obudowy
wentylatora chlodzenia
wodnego. Jedli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego wen-
tylatora chtodzenia wodnego
obudowy, nalezy je podlaczy¢ do

pinéw 1-3.
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(4-pinowe CHA_FAN4/
WP)
(sprawdz s.1, Nr 14)

SwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

Zlycze wentylatora CPU
(4-pinowe CPU_FANT1)
(sprawdz s.1, Nr 5)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze wentylato-

ra CPU (Cichy wentylator).
Jesli planowane jest podlaczenie
3-pinowego wentylatora CPU,
nalezy je podiaczy¢ do pindéw
1-3.

Zkacze wentylatora pompy
wodnej CPU

(4-pinowe CPU_FAN2/
WP)

(sprawdz s.1, Nr 4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

Ta plyta gtéwna udostepnia
4-pinowe zlacze obudowy
wentylatora chfodzenia wod-
nego CPU. Jedli planowane jest
podlaczenie 3-pinowego wen-
tylatora chtodzenia wodnego
CPU, nalezy je podiaczy¢ do

pinéw 1-3.

Zkacze zasilania ATX
(24-pinowe ATXPWR1)
(sprawdz s.1, Nr 8)

Ta plyta gtéwna udostepnia
24-pinowe zlacze zasilania ATX.
W celu uzycia 20-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdluz pinu 11 pinu 13.

ZYacze zasilania ATX 12V
(8-pinowe ATX12V1)
(sprawdz s.1, Nr 1)

Ta plyta gtéwna udostepnia
8-pinowe ztgcze zasilania ATX
12V. W celu uzycia 4-pinowego
zasilacza ATX, nalezy podlaczy¢
je wzdtuz pinu 1 i pinu 5.
*Ostrzezenie: Nalezy si¢
upewni, ze kabel zasilajacy
jest podlaczony do CPU, a nie
do karty graficznej. Nie nalezy
podlacza¢é do tego zlacza kabla
zasilajacego PCle.
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ZYacze zasilania ATX 12V
(4-pinowe ATX12V2)
(sprawdz s.1, Nr 2)

N
Ul

Podlgcz do tego ztacza zasilacz
ATX 12V.

*Wtyczka zasilacza pasuje do
tego zlacza tylko w jednym

kierunku.

zlacze gtowkowe SPI TPM
(13-pinowe SPI_TPM_]J1)
(sprawdz s.1, Nr 32)

SPI_DQ3
+3.3V
Dummy
CLK
SPI_MOSI
RST#
|TPIM_PIRQ

O[O[O]O]O!
[e)(e](e](0)

O|O

[©)
Q

I
| SPI_TPM_CS#
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2

To zlacze obstuguje system

SPI Trusted Platform Module
(TPM), ktéry moze bezpiecznie
przechowywac klucze, certyfikaty
cyfrowe, hasta i dane. System
TPM pomaga takze w zwiekszeniu
zabezpieczenia sieci, ochronie
cyfrowych danych osobowych i
zapewnieniu integralnosci

platformy.

Ztacze Thunderbolt AIC
(5-pinowe TB1)
(sprawdz s.1, Nr 30)

Podtgcz dodatkows karte
Thunderbolt™ (AIC) do ztacza
Thunderbolt AIC przez kabel
GPIO.

*Zainstaluj Thunderbolt™

Karta AIC do PCIE5 (domy$lne
gniazdo).
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Zkycze gtéwkowe LED
wentylatora AMD
(4-pinowe AMD_FAN_
LED1)

(sprawdz s.1, Nr 12)

Ztacze glowkowe LED wentylatora
AMD jest uzywane do podiacze-
nia przedtuzacza LED RGB,
dostarczonego z radiatorem AMD.
Polgczenie kablowe umozliwia
uzytkownikom wybor sposrod
roznych efektow $wiatta LED.
*Zkacze glowkowe LED wentylato-
ra AMD jest zgodne ze zwyklym
paskiem LED RGB.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac kabla LED wentylato-
ra w nieprawidlowym kierunku;
w przeciwnym razie kabel moze

zosta¢ uszkodzony.

Zkycze gtéwkowe LED
RGB

(4-pinowe RGB_HEAD-
ER1)

(sprawdz s.1, Nr 28)

12vG R B

To zlacze gtowkowe RGB jest uzy-
wane do podiaczenia przedtuzacza
LED RGB, ktéry umozliwia
uzytkownikom wybor sposrod
roznych efektéw swiatta LED.
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac¢ kabla LED RGB w
nieprawidlowym kierunku; w
przeciwnym razie kabel moze
zosta¢ uszkodzony.

*Dalsze instrukcje dotyczace

tego zlacza gtowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 54.

Adresowalne zlacze
gléwkowe LED
(3-pinowe ADDR_LED1)
(sprawdz s.1, Nr 29)

1
GND
DO_ADDR

vouT

To zlacze gtowkowe LED jest
uzywane do podlaczenia adreso-
walnego przedtuzacza LED, ktéry
umozliwia uzytkownikom wybor
sposrdd roznych efektow $wiatta
LED.

Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy
instalowac adresowalnego kabla
LED w nieprawidlowym kierun-
ku; w przeciwnym razie kabel
moze zosta¢ uszkodzony.
*Dalsze instrukcje dotyczace

tego ztacza glowkowego nalezy

sprawdzi¢ na stronie 55.
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1.5 Inteligentne przetaczniki

Ta plyta gtéwna ma cztery inteligentne przetaczniki: Przycisk zasilania, przycisk resetowania,
przyciski usuwania pamieci CMOS i przetacznik Flashback BIOS, umozliwiajg uzytkownikom
szybkie wlaczanie/wylaczanie systemu, resetowanie systemu, usuniecie wartosci CMOS lub
flash BIOS.

Przycisk zasilania Przycisk zasilania umozliwia
(PWRBTN) uzytkownikom szybkie
(sprawdz s.1, Nr 21) wlaczanie/wylaczanie systemu.
Przycisk resetowania Przycisk resetowania umozliwia
(RSTBTN) uzytkownikom szybkie
(sprawdz s.1, Nr 22) resetowanie systemu.

Przyciski usuwania °.® Przyciski usuwania pamieci
pamieci CMOS .’. CMOS umozliwiajg
(CLRCBTNI1) uzytkownikom szybkie usuniecie
(sprawdz p.3, Nr 14) warto$ci CMOS.

(CLRCBTN2)

(sprawdz s.1, Nr 19)

ﬁ Ta funkcja dziala tylko po wylgczeniu zasilania komputera i odlgczeniu zasilania.
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Przycisk Flashback BIOS ‘
(BIOS_FB1) BIOS
(patrz 5.3, Nr. 17) Fisshback

Przeltacznik Flashback BIOS umozli-

wia flaszowanie BIOS.

Funkcja ASRock BIOS umozliwia aktualizacje BIOS bez wlczania zasilania systemu, nawet bez CPU.
Aby uzywa¢ funkcje USB Flashback BIOS, nalezy wykona¢ wymienione ponizej czynnosci.

1. Pobierz najnowszga wersje pliku BIOS ze strony internetowej ASRock: http://www.asrock.com.

2. Skopiuj plik BIOS do napedu flash USB. Systemem plikéw napedu flash USB musi by¢ FAT32.

3. Rozpakuj plik BIOS z pliku zip.

4. Zmien nazwe pliku na “creative.rom” i zapisz go w gléwnym katalogu X: Naped flash USB.

5. Podlacz 24-pinowe zlacze zasilania do plyty gtownej. Nastepnie wlacz przelacznik zasilacza pradu

zmiennego.

*Nie trzeba wlacza¢ zasilania systemu.

6. Nastepnie podtacz naped USB do portu USB Flashback BIOS.

7. Nacisnij przelacznik Flashback BIOS na okoto trzy sekundy. Nastgpnie zacznie miga¢ dioda LED.

8. Zaczekaj na zakonczenie migania diody LED, co wskazuje zakoriczenie flaszowania BIOS.

*Jesli dioda LED zmieni kolor na na staty zielony oznacza, ze Flashback BIOS nie dziala

prawidlowo. Upewnij sie, ze naped USB zostal podtaczony do portu USB Flashback BIOS.

7
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ASRock X570 Taichi ¥ —R—REBE\ FIFTHEHOHEHTE WV E T, ASRock D
BT B U W E O FTHIE SN T E T E#NmE & Az Ik
RIFADDENTRT A= AR IR E T,

VP —R—RDfLfL BIOS V7 MUz IFEFENE LD D BT28, CDX =27 )L DA
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D P—iR— RIC B 5 5175 YN — R DB S5 501, CHEFHDETIUS DN TD
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com.
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« ASRock X570 Taichi ¥ —R—F(ATX 7+ —LT77%—)
« ASRock X570 Taichi 717 AV AM—)VH AR

« ASRock X570 Taichi ¥"K—}k CD

o 4xVUT)V ATA(SATA) 7 — 27 —T )V (X T a>)

« 1x ASRock SLI_HB_Bridge_2S 7—R (A 7'>a>)

« 2x ASRock Wi-Fi 2.4/5 GHz 77> 77

« 1xASRock A7V a—RFA/\— (AT a>)

« 3xM2 Vv hHRL (KF7va)

o« 2XxM2 VYT MNHRARZRYRAT (AT ay)
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« AMD AM4 Y7y k Ryzen ™ 2000 35X T 3000 ) —A7 0t
WIS

o« AVR=)VTV RV PWM

o 14 BT — %G

o ASRock /N1 78— BCLK LYY MK
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FHSLET,
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NCQ. AHCI 38X UKy b F T BEREICH G
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M.2 SATA3 6.0 Gb/s EY2—)b BL U I K Gen4x4 (64 Gb/s)
F T M.2 PCI Express £ 1 —) (Matisse DIFH) |, £zl ix
K Gen3 x4 (32 Gb/s) (Pinnacle Ridge 35K U Picasso DIGH) %
T M.2 PCI Express £ 12— UK *
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K Gen4 x4 (64 Gb/s) ETD M.2 PCI Express &2 — VIR *

*M2_3 WMEFEN T BE1X PCIES Ay MIERNIC RO FE T
BT A 7L LT NVMe SSD 16
* ASRock U.2 v MTHG
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1 x B LED LAY —H— "\ X —
1x AMD 77> LED \w&—

* AMD 77 LED ™\ X —& JBH D RGB LED A M) w7 & Hif
HRHOET,

* AMD 77> LED "\ & —I3,3AB6W) D KA E 2.5M £ T
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« 1xRGBLED \wX—
HEl 12V/3A,36W £TD LED ARV w TS
o 1x 7 RLY TV LED N\ & —
A7l 5V/3A15W FTO LED A R FICHf it
e 1xCPU77raAxTR(4EY)
*CPU 77 AT RIEHK 1A (12W) DEJI0 CPU T 7 1H
JELET,
o 1xCPU/ A —R—RYTT770aAx24 V) (AR—krT
7 > P )
* CPU/ VA —R—RU T T 7 NEEK 24 (24W) DI DT 4 —
R——5—ITHELET,
4x VY= | IA—R—RT T aART R G EY) (A —
77 R
X = | TA—R—R T T 7 IR 2A 24W) DD
F—R—=7—=F—ITRIELET,
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_
FAN3/WP 33X U CHA_FAN4/WP [Z 3 BV Eizld 4 ¥V T 7Y
MERENTVANEShZHERE TEX T,
o 1x24 ¥V ATX BIHIXI X =037 2 GRS RFEIRT 2
-)
o 1x8 ¥V 12V ERIXI X (EREERI TR
o 1x4 ¥V 2V ERIRIXEREERIRTZ)
o IxTUYISRIVA =T oA ARTZ (150 =)V FA—T 7
AIvwy)
+ 1xAMD LED 77 USB \w &' —
« 1x Thunderbolt AIC %7 % (5 ¥/ ) (Thunderbolt AIC /71—
ROFZR—MTHHE)
o 2xUSB2.0 \w&— (4D USB 2.0 R—MIHt) (FFELUN
25 (ESD) {RFEICHTIE)
o 1xUSB3.2Genl “\w&—(2 D0 USB 3.2 Genl FK—MIHIE)
(B E (ESDRHEITHS)
o 1x 7Y R SHRIVEAT CUSB 3.2 Gen2 & — (HESUN
25 (ESD) {RFEICHTIE)
« 1xDr. Debug, LED fif &
o 1xEJRALED fif &
o 1xUty hARAZLED &
« 1x27VU7 CMOS KR
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BIOS HékE . AMI_ UEFI Legal BIOS, GUI YR — M &
o [TSTTURT LA 2T R—h
o ACPI51YMERD T AT T AUk
o JXIS=TVY—TzHR—h
« SMBIOS 2.3 7R—h
« CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_
CLDO, PERM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP, &£~ /)L Fii#

N—EoT o HWELYY T CPU,CPU/ Ut —R—RY T v — |
FE=H— F—BR— R TT7
o T7YRAA—=R . CPU,CPU/ TA—R =KV Trv— |
F—BR—= R TT7
o @577 (CPUIRBBICHE> Ty vy — 7 7 B 7 F B
#): CPU, CPU/ U A —R—RV T Vv — | I —R =R
IIT
o T7VRIVFHEEHIE : CPU, CPU/ U A —2—K2 T Tr—
VI IA—=R—=R ST
o BIEEEMH : 412V, +5V, +3.3V, CPU Vcore, CPU VDDCR_
SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1.8V, VDDP

os o Microsoft® Windows® 10 64-bit

T « ECC.CE
« ErP/EuP Ready (ErP/EuP MGTRIRIGALEE NN TT)

* FAnA A DU T, 2t 7 B S TEE U0, http://www.asrock.com

BIOS FEEDFEE, 7> %A KA —/N—2 0y 725,/ 02— D], Y — R/ S—7 D
A —IN—ow =)V DEHEEZ G A —/N—o Ty DIl —EDY I Z2
FIDTTHELIZE AN 000G B RTADNRLIEIC TS0, PR T
LDAY =2 FRTINA ZADMHAET B EDBDET, CHZDELTITo TS
Vo BEHETIE A —/ N0y JIC K BHHADE(TIL A O D RETD TS TEIIZS U,
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13 Vv VIN—RE

COATANE VX I8—DRESTHERRLUTOVET, Vv 8—Fr v TR I
EoTWVBE Vv /=3 [a—kTT, Vv /—Fr v A E>TWiE
WEEEIZIE, Vv 8= A =TV T,

W W

Short Open

CMOS 7V 7T /78— a—hk: CMOS DZUT
(CLRCMOS1) . F=T2 T THIVE
(p.1. No. 23 BD) 2B TR

CLRCMOSI1 1&.CMOS DT —2%7V7F 5N TEET, CMOS DT —HITIE,
VAT LSAT— R HA KL VAT LGRE/RTA =R =I5 EDV AT L G
WNEZENE T, MELTC T IHINVIRECT AT LINTA=2—%) 2y MBI
&, OV Ea—2—0&EFZEYID BRI R E Vv S —Fr v TEMEHLUT,
CLRCMOS1 DE /3 W a—FLE T, CMOS 277 Lzt . T v 208 —Fr
TEIONTOEZNENEITUTLE ST, BIOS &7 7T — kMg, CMOS %7V
7§ 2R BAUR YN AT LZRE L, 205 CMOS VU T 773 7217
ISy FRE T LTLIEE L,

Q Z17 CMOS KX g, 21T CMOS &4 >/ S—& [A| CHHE T
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14 AVR—ROAN\YHE =974

FYR—FAY L —EARI RG2S~ TlEBOF e CNBAYF—E AR XL r
SISy TR TR Ny H—BEPARIRIES 72— F 00 TR D
& PR FICHER I BT E B0 E T,

VAT LSFIVANy R— PLED: BIAR R R RE 2
(9 ¥ PANEL1) Uty kU, FicDEVEDYMT
(p.1.No. 20 Z1&) I Ty —Y DYV AT LA
T—RAFRT Y TR TDNY
> A=ty hLET, =T
HDLED* RS AT EVY D+
L& EDITTLIZE L,

PWRBTN (iR %>):
S — I SRV DEIFR XN L TLSTEE 0 BIFR X 2 EH LT, S AT 02T
N2 G2 /i RETEF T,

RESET(V&yFREZ>):

S Y= SFI DV Yy FRZACH L TLIES ) A2 E2—R—DT =X LD,
B DFIEZ FITTEROBFEIE, Uy hRE LT, A2 Ea—2—% Fits) L
E

PLED (X 7L #i{lfi LED) :

S = SRIVDFEPFR T—RRA > 2 —Z—IC it L TLIEX e SR T LB
(&, LED DT LES, SR TAD S1/83 R —TIRAEDFEICIE, LED (5557260 F J
S RTIDY S4 R —TIRREE T AL B WA 7 (S5) D& XIS, LED I3 7T

HDLED ON—KRZ4 772717 LED) :
S =R NRIVDIN=R RS 47 75 71 €7 LED IC#E#t L TLIESX 1 N—FFZ1
T DT — KGR E e ld FEIARHIC, LED (334125 0F T,

HIET/ SRV T AN, S =Nk o TREZ DB DET, Filli/ SHIVED 2 —)liZ,
FICEPFRZ, Uty &, @& LED./)N\—RKRZ147 72717 LED, R'—2—7%
EDSHRENET, S —S DFIE SR IVES 21— IV E S DNy X —Z ki d BB EIC I,
BEARDED Y TE, B2 DD G THIELSAHLTO BT EEHEDNDTIIEEN,
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#EJH LED & A¥—7—\ SPEAKER vy — IR LED &V v—
R — oo A —H—RTDNYE—IC
(7 ¥/ SPK_PLED1) v | PHELTLIZEL,
(p.1.No. 26 ) : o 8 8 8
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U7V ATA3 aART R ~ [ F] - N5 8 DD SATA3 IART R
(SATA3_1_2: 2 L 2 IR 6.0Gb/s DF—X—1
p.1.No. 15 B =l Ed  pmsgayR—rL AR
(SATA3_3_4: SR FL—DF 8 AF 0D SATA
p1. No. 16 5 SIE  TrrmemsEL
LTL7ZEW) o ==l %9,
(SATA3 5_6: ool o [ i
p-1.No. 17 %) E L E
(SATA3_7_8: sE=o
p-1.No. 18 1) ;,' 11 (1 ;'

e

N =l =l ©
AMD LED 77> USB ™\ . TONYZ—72EILT AMD
W — GND SR3b—h 7 LD USB O
(4 ¥/ USB_5) USe_PWR OB LET,
(p.1.No. 11 )
USB 2.0 W& — USB_PWR ZORYP—HR—FIZlE 2 DD
(9 ¥'>/ USB_1_2) 1 Ay H—PEENTOET,
(p.1.No. 24 ) % USB 2.0 N\ A —I3.2 DD
(9 ¥ USB_3_4) 1 R—reR—bTEET,
(p.1.No. 25 ZI8) b

USB_PWR
USB 3.2 Genl W& — CORYP—HR—FIZiE 1 DD
(19 ¥'> USB3_7_8) s o JO[OL marosone NI X —IVEMENTOET,
(p.1.No. 9 B e e IO ma e ssme TOD USB 3.2 Genl N A — (.
s GG 2 DOR—REY R TEE
e o JOIOh o or T,
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Ty SRV EALT C ZOXYP—HR—KEiciZ. 1D
USB 3.2 Gen2 "\ & — DTy SRV EAT CUSB
(20 ¥/ F_USB31_TC_1) 32Gen2 "\ X —HWHOHET,
(p.1.No. 13 Z#) TONYZ—IE B USB 3.2
7 Gen2 R—HIC USB 3.2 Gen2

BV a—)V el A7z
USB Type-C Cable fFHENET,

ASMANAS SV o TONyZ—F, 7ar bAt—

ND

PRESENCE#
Ty H— MCRE e TAASRINCA =T AT
(9 ¥ HD_AUDIO1) INA RZ2 ¥kt § BT b DED
(p.1.No. 31 Z#) ! T,

1L NATA T =2al A =T E vy o> 2 2 G R— L TOET N, IELSHEFE
F272002ld, v —>DINFIVTA Y =0 HDA ZR— L TR EDRETT,
DR FAZIROIT BICIE, Gt D=2 TN BE IS —> DY =2 7 )V DR

Q ICHESTLIZE L,

2. AC'97 A —T ANV T B EICIE XD R T 77C, filifi/ St A —T 14N\
HL—ICDHFTLIES 0,
A. Mic_IN (MIC) % MIC2_L IC##2LE T,
B. Audio_R (RIN) % OUT2_R IZ, Audio_L (LIN) % OUT2_L IC##iLF T,
C. 77—X (GND) %7 —2X (GND) Ic{##t LF T,
D. MIC_RET & OUT_RET &, HD 3 —7 1A/ )VEHTY, AC'97 =714/ %L T
(FCNSZfHERET ZRE T D DEE Ao
E. 702 NA2BREINC G BICIE, Realtek T2 F—)L 7N )LOD [ FrontMic | % 7T, [ 5%
BRI TITZE N,

COIYP—R—=RiF. 4 DD 4
EVIKGHI  v— T 7 a %
JRERMELTVET, 3 ¥V

TI7AXRIR FAN_VOLTAGE

GND

N N o
=TT F—R—IRY FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED

(SIS

(4 ¥ CHA_FAN1/WP)

(p.1.No. 10 %) DI —IKIGE T 7 2 % 4
B ALAICIZ By 13 1

(4 £~ CHA_FAN2/WP) oD vouraee L TLIZE W,

(p.l\NO. 27 i}ﬁ@) FAN_SPEED

FAN_SPEED_CONTROL

(4 ¥ CHA_FAN3/WP)
(p.1.No. 3 Z)

12 34
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(4 ¥ CHA_FAN4/WP)

(p.1.No. 14 2D

1
2
3
4

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

CPU 77>aAxTZ(4 ¥

>/ CPU_FAN1)
(p.1.No. 5 Z#)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

CORYP—R—Fld4 Y
CPU 77 (EE&T77)axy
ANEFENTVET, 3
D CPU 77 Z T 255
I B 1-3 IR LTl 72
T,

CPU UA—ZR—R2TT

7YAXRTR

(4 ¥ CPU_FAN2/WP)

(p.1.No. 4 ZR)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

ZORYP—R—RiF 4 2K
WHI CPU 77> A Z b
fiiENTVET, 3D CPU
KGN T 72 ki B e
I3 By 13 IcEk LT 72
YA

ATX BRI RTHR
(24 ¥/ ATXPWR1)
(p.1.No. 8 ZH#H)

CORYP—F—Fid 24>
ATX BRI 2D EHEN
TWET, 20 ¥ D ATX EH
T 3IE. B 1213
IH DY THRLTITIZE N,

ATX 12V BRI X
(8 ¥ ATX12V1)
(p.1.No. 1 Z)

ZORYP—HR—RiZgr
ATX12V FBIHI R T 2 HV%E: i
ENTVET, 4 E2D ATX
BIREEHITZIZ.EV 1L
5ICHDE TR LTS
W,

G R — VDTS
T4y AI—RICHLTTIE
2. CPUITH L THHiEN T
WAL ZERLTIIZEN,
PCle B —7 ) 2D X
IRTHH LR OTIEE,
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X570 Taichi

ATX 12V BRI R TR — ATX 12V EJRZ ORI R
(4 ¥ ATX12V2) %% IR L TLIEE L,
(p.1.No.2 ) ~BIFRMHG T SFEcoaxy
I 1 HIANC LA ZLAL T
EINTEZ A,
SPI TPM Header v COAXRTZIE SPI M T ATV .
(SPI TPM N\ &—) ”“mc"&ism os A A NWE S INE SRV
(13 ¥/ SPL_TPM_J1) F<|S;:M e (TPMIVATLITHIES B DT,
(p.1.No. 32 Z) SOOI #t 7V 2VREE RAT— R,
See)ee)e TR LERINETEET,
S T S 2T LR,
sPLmise Iy NI =T F )T 178,
s pGe FYRVAHER L.
TTv N T A—L D5 E
RELES,

Thunderbolt AIC 2% %

(5 ¥ TB1)

(p.1.No. 30 )

GPIO r—7 )V ffi>C,
Thunderbolt ™ 77 R+ >/ /1—F
(AIC) % Thunderbolt AIC 1%
IR L TLIZE W,

* Thunderbolt ™

AIC /37— R PCIE5 ( 7 74V K
AR M) IO TLIEE N,
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AMD 77> LED ™\
R—

(4 €2 AMD_FAN_
LED1)

(p.1.No. 12 &)

12v

AMD 77 LED \w& —72ffi
LT AMD b—h > 7icft)E
LT\% RGB LED ZEE—7
IR LES, T —T 7
Frd U, 2 —P—I3EEEE
7% LED T4 T ¢ 27 758K
TEET,

* AMD 77 LED "W & —I,
JEH D RGB LED A )WL H
P ERBHDET,

HE 772 LED 7—7 UM
Eo T IO 0Tl
F2EW, MBS Tz g i
L= NI RTEHH
UESEN

RGB LED N\ & —
(4 ¥ RGB_HEADER1)
(p.1.No. 28 BH)

12VvG R B

Z®D RGB N\ AX—{Z RGB LED
UL — 7 )V ORI AE &
n.chickpa—y—i3cFs
F73 LED aFIHRIR D 53R
BTENTEXT,

113 : RGB LED 77 —7 W&
ST IO 0T
X, W& T2 /5 O
e —7NHEHT RN D
DET,

* TONY A —ICET %I
RIEDVTIE, 54 R—=TV % TS
a7z Eun,

7 RLY 7 )V LED N\
H—

(3 ¥~ ADDR_LEDI)
(p.1.No. 29 Z1R)
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4
GND
DO_ADDR

vouT

TONYZ—Z2ALT. 7R
Y7V LED IR —T7 )V B
FeeuE, I ——13 TEE
7R LED T4 T4 VTR B
ReEFET,

3 : 7 RLY 7V LED 7 —7
IS 72 IO 7
WTLIEEW, [BE> T A7 AN
OENFBE r—T IV RS %
TEHHVET,

* TONY A —ICHT %I
RICDNTIE, 55 R—=V % TS
TS &V,



X570 Taichi

15 AR—FRAVF

CORYP—HR—RICF 4 DDA — ALY FHEf SN TOET EIAX ULy
RRZ TV CMOS RZ BIOS 7T ¥ a/Nw I AA Yy FICKD, VAT L2 5L
ON/OFFE L7zh. Y AT L2Vt LT, CMOS iz 7V 7 L1zh BIOS &£ 7T v/al
70T BTN TEET,

R/ b BIRRE T VAT L HR
(PWRBTN) @ AV 1 ATICTEET,
(p.1.No. 21 )

Uty hRaY VY bREV T VAT LR
(RSTBTN) @ Ry TEEXT,

(p.1.No. 22 )

V)7 CMOS RAE . e 217 CMOS RX > T, CMOS
(CLRCBTN1) . 2 FALIVTTEXT,
(p.3.No. 14 ZBIRLTL o o

ZEW)

(CLRCBTN2)

(p.1.No. 19 Z)

ﬁ COREDBYFS B DI, 2> ¥ 2 —XDEEA7ICU T BIRIGHZ I L5 E
72T,
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BIOS Flashback sR &>/ ‘ BIOS Flashback A1 F LD,
(BIOS_FB1) BIOS BIOS 27Ty adBTEMNTEE
(p.3.No.17 &) Flachback ED

ASRock BIOS Flashback #fE72 i [l 41U, S X7 LOEF AL I, CPU B2l TH4RLTE

BIOS ZHHITEET,

RDOTNMEIZHEST USB BIOS Flashback #HEZ (EFHLE T,

1. ASRock DY 7V A M SiHiD BIOS 77 A )V EA T a—RLET :
http://www.asrock.com.

2. BIOS 774)V7% USB 75V ¥aRFA7NcaA—LE T, USB 7TV aRIA4T DT 74 )V
VAT I FAT32 ThHA T iU TLIEE W,

3. BIOS 77 AW M7 7 A Vi L E 9%

4. 77 A )4 7% [creativerom |ICZEH L. X: USB 79V aT A AT D)V—bh T4 L7 MI#EL
TLIZE W,

5. 24 BV BRI 2P —R—RICEER LE T, K BFRMHREEEO AC Ay F 24
NCLET,
* VAT LOBFERAT H0EIHOE A,

6. JIZ,USB R+ 7% USB BIOS Flashback R— M LE T,

7. BIOS Flashback A1y F72#] 3 P Liil) %97, LED D LiBdE T,

8. LED WAL A2 ETHBETLBIOS DT T v V7 W5 [ § %L LED B i L7x<ix
DESCIN

*LED T4 MRS AT 9% 5501 BIOS Flashback A3 IELSEMEL TV RN T E &KL
%9, USB KT 7h% USB BIOS Flashback "R— MR EN TV B TEZERLTIIZ IV,

Jl@

OXO,
© = == |® @®
e = | === | |[UJ®

\
USB BIOS Flashback K—h



X570 Taichi

sk

1 &7

BV 516 X570 Taichi S5 » 150 TR 68— B A REEE MU A= R
ATFRA AR © CARTT £ 4B BRI PR VSRS B S R -

HI T ERRHE R BIOS B ATREE R » Rl » A SCH A28 AT RE A BERT 2L » BAAT
A o MR SRGE MR » WEHHIREAG K TR L Bl T2 AT
A o WIREFEE M ERAAFATIASEF » E i EIEA IR LA T AT 2519
158 o Wt ATLITESEERA0G EHEIR AT VGA FFl1 CPU SZHF21Z -

R http://www.asrock.com °

1.1 8%88

o MEE X570 Taichi £ (ATX #FER )
o EE X570 Taichi EZZEEFE R

o AEBE X570 Taichi L HHEEL

o 4x HB1T ATA (SATA) BfELk (1EN)

o 1xEBESLI HB Bridge 28 F (i£My)

o 1x%HE WiFi 2.4/5 GHz K£%

o IxMBHET] (JENE)

o 3xEZZ (fit M2 FEEEMEA)  (GERE)

o 2x IEREAE (HE M2 R ) (W)
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EE o ATX GRS
o 2 % F SRR LS AR

CPU « S7FF AMD AM4 Socket Ryzen ™ 2000 1 3000 5251 4b P 23
o Intersil Digital PWM
o 14 BT
o SCRAEESHY BCLK 5|2 11

oy « AMD X570
AN « XE3E DDR4 NTFEHTA

« 4xDDR4 DIMM 1#

« AMD Ryzen 25! CPU (Matisse) 37 £F DDR4 4666+(0C)/4400
(OC)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(OC)/
3200/2933/2667/2400/2133 ECC K JE ECC » JELRIHNTE *

« AMD Ryzen %! CPU (Pinnacle Ridge) 57 DDR4 3466+(0C)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC [ JE ECC » FELEIMANTE *

« AMD Ryzen 25| CPU (Picasso) 37 Ff DDR4 3466+(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 J2JE ECC » JERHNTTF *

* 1F Ryzen 5291 CPU (Picasso) * {X PRO CPU 7 £f ECC °
*1E S BERA TG Y Memory Support List ([ATFZFEVIER) T
fEIENE o (http://www.asrock.com/)
“1ES % 26 T1 [ % DDR4 UDIMM Bt K7 HF4ZR ©
. XFRFNTFRASE : 128GB
« DIMM fffEH 15 u Efifs

¥ #iiE AMD Ryzen %% CPU (Matisse)
« 3x PCI Express 4.0 x16 it (PCIE1/PCIE3/PCIE5 : L
x16 (PCIEL) * W -x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3) : = - x8 (PCIE1) /

x8 (PCIE3) / x4 (PCIE5))*
AMD Ryzen %% CPU (Pinnacle Ridge)
« 3xPCI Express x16 ffifli (PCIE1/PCIE3/PCIE5 : # : -
Gen3x16 (PCIEL) : X -Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) :
— -Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4 (PCIE5))*
AMD Ryzen %% CPU (Picasso)
« 1xPCI Express 3.0 x16 {fif#i (5 -x8 (PCIE1))*
o 1xPCI Express 4.0 x16 {fif#i ( 5 -x4 (PCIE5))*
* FFF NVMe SSD ATEE 8
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X570 Taichi

o 2x PCI Express 4.0 x1 1§
« FF AMD Quad CrossFireX™ ~ 3 [f] CrossFireX ™ FlI
CrossFireX™
« S FF NVIDIA® Quad SLI™ F1 SLI™"
o ¥ NVIDIA® NVLink™ > B % NVIDIA® GeForce® RTX
RINEAR **
o 2ECH SRR NVIDIA NVLink Bridge © #I R E » Al
NVIDIA® 53 »
**{{ Ryzen %%l CPU (Pinnacle Ridge) SZ#F HLIIRE °
o 1x EEH M.2 Socket (Key E) * #4575 WiFi-802.11ax &k (1
E1o L) o
« VGA PCle fiff (PCIE1) H1 15 p &:fili 2

B « Ryzen %251 APU FIHJEERY AMD Radeon™ Vega 5% %1 I *
* LR FFRTREWL CPU A2k
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o BAELZNTFE 2GB o AL ZNTFIE 16GB °
* e RILZNTE 16GB 77 A4 32GB RFNTF
o ¥F HDMI 1.4 » 60Hz B K/ 285K 4K x 2K (4096x2160)
o JEIT HDMI 1.4 i1 (FFEFRAN) HDMI oras) 36F
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc), xvYCC Fll HBR (&ifif
HERE )
« 3EiT HDMI 1.4 3 1574 HDCP 2.2
o JHIT HDMI 1.4 Ui I 5ZFF 4K #&1E (UHD) #5711
« ZFF Microsoft PlayReady”

BAENERITIRER 7.1 CH B/E &4 (Realtek ALC1220 &

SIETI S BERY)

o {7 Blu-ray HHIF

o CFFHEIBRRTT

o FF Purity Sound™ 4

- Nichicon Fine Gold ;&% & #7125

- 120dB SNR DAC » R 75

- FA TR AR S A2 T NE5532 it i EUICR s (S8
F% 5 600 Ohm HAL)

- Sl A

- Direct Drive ( EFZIXE)) oK

- PCB [RES 5

- Sl v 1R BEL TR

I
5
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LAN :

Joék LAN :

RER 1/0 :

- TR | HEEERN 5] PCB 2
- EEEHETL

-15u EEEHEE

YR DTS

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
GigaLAN Intel® I211AT

F#F Wake-On-LAN ( [_E-nfig )
FFFEH /ESD (R
FRFERERLLIK 802.3az

¥ PXE

Intel® 802.11ax WiFi f&f

¥ IEEE 802.11a/b/g/n/ax

FRIOUNER (2.4/5 GHz)

T FF WiFi6 802.11ax (2.4Gbps)

2AREN IR 2 (kYT x2 (Bl HEREA
7 £F Bluetooth 5.0+ =33 Class 1T

FFF MU-MIMO

2 x REImI

1 x PS/2 Elbm / B0

1 x HDMI 5[]

1 x Y% SPDIF i i

1x USB 3.2 Gen2 A 2RI (10 Gb/s) (SEF ESD {#1F)
1x USB 3.2 Gen2 C A (10 Gb/s) (£F ESD {f7-47)
6 x USB 3.2 Genl ¥fi I ( 4% ESD f#4)

* USB3_5_6 Uifi | S USB HLIF °
* {£ USB3_5_6 Ui =N FF ACPI MABETTRE ©

ik

204

1 x RJ-45 LAN %5/ » # LED (ACT/LINK LED #[] SPEED
LED)

1 x {EFk CMOS #51

1 x BIOS [m][AJ#z4

A B TL [ e /R RE / RESEA / AT AR
| ZFR (B EEMEL)

+ 8xSATA3 6.0 Gb/s %1 » SZFF RAID (RAID 0 ~ RAID 1 fl
RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI FI# L
o 1x7#8Y% M.2 Socket (M2_1) * S HF M Key 2%l
2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s f&HF1 M.2 PCI Express
TR (5% Gendx4 (64 Gb/s)) (Matisse) B Gen3 x4 (32 Gb/s)
(Pinnacle Ridge /I Picasso) *



#0

X570 Taichi

o 1x %% M.2 Socket (M2_2) » SZFF M Key 245 2260/2280
M.2 PCI Express &5 (£ 5 Gendx4 (64 Gb/s)) *

o 1x %% M.2 Socket (M2_3) » 7 FF M Key £
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s FEHF] M.2
PCI Express T3 (F i Gen4dx4 (64 Gb/s)) *

* N5 M2_3 # 5 » PCIES MG HEEA ©
* S7HF NVMe SSD FTEE 5h7%
* TR U2 EfF

« 1xSPI'TPM /i
o 1x R LED f1477= 3 2
« 1x AMD JXf5 LED
* AMD M7 LED #2155 38 RGB LED /] % °
* AMD KF LED 232 FER RGN 3A (36W) ~ AR
9 2.5 KM LED AT 5% o
« 1xRGBLED %k
* BT R 12V/3A, 36W LED /T 5
o 1x A] St LED #2010
* BT R 5V/3A, 15W LED /T 5
« 1xCPU NGO (4 %)
* CPU RUSRHEII ST EF B 1A (12W) THESHY CPU XU ©
o 1xCPU/KFENFED (4%F) CERENmEEES])
* CPU/ /K N EC 1 2A (24W) THARRIK G KU
4x LR/ KGR RRRED (4 %1)  CRRE UGS L4 )
“HLFE 1 KR RS B 5 2A (24W) THERRYKIG U -
* CPU_FAN2/WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~
CHA_FAN3/WP F[l CHA_FAN4/WP 1] LLE BI& 3 #HAHEX 4
I XR R ETEREA -
o 1x24 %1 ATX HUJFEEC (REEHIRRED)
o 1x 8% 12V HJRIED (EEEHEFRED)
o Ix4%F 12V HRED (EEERFRED)
o 1x BTAEMREWEEC (15 1 S EEMED)
« 1x AMD LED JX\/5 USB #
o 1 x Thunderbolt AIC #2[1 (5 4T ) ({{374F Thunderbolt AIC
)
o 2x USB 2.0 20 (374 4 4~ USB 2.0 351 » =74 ESD {#4)
« 1xUSB3.2Genl #8l (#F2 4> USB 3.2 Genl il » 3£
Ff ESD 1£4)
« 1x BT C 2% USB 3.2 Gen2 #2H ( S7F ESD 1#47)
« 1xDr.Debug (PFIXTH) » #f LED
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BIOS Tfi&E
Frm

G

BRIERG

TAMIE

HRERER

1 x FRIZH > i LED
1 x EEH W LED
1 x 1EF% CMOS #24l

AMI UEFI Legal BIOS » 7§ GUI

i CAIERNA

ACPI 5.1 FfZA R

XFFRBEE (jumperfree)

% §F SMBIOS 2.3

CPU ~ CPU VDDCR_SOC ~ DRAM ~ VPPM * PREM VDD_
CLDO ~ PERM VDDCR_SOC ~ +1.8V ~ VDDP ~ H[E% X Iff
L

LRGN - CPU ~ CPU/ KR ~ WA ~ HLFE / KE XS
MREEEIT - CPU ~ CPU/ KEE ~ LA ~ FLFE / KIS
fE NE (IRYE CPU IR B ol FEE L XSRS ) : CPU ~
CPU/ 7K ~ HLFE ~ HLAE 1 KRG

X2 Fisd L4 - CPU ~ CPU/ JKZE ~ HLFE ~ HILFE / KR
FEFEWAHE © 412V ~ 45V ~ +3.3V ~ CPU Vcore ~ CPU VD-
DCR_SOC ~ DRAM ~ VPPM ~ PREM VDDCR_SOC ~

+1.8V ~ VDDP

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP SZFF (B HF ErP/EuP HIFEIR)

VT RIEA T+ http://www.asrock.com

A TN REWIL 7 Al » 458 BIOS 18 + WA “EIFEAEEA" + U

BTN TR o BIMAIFEAFIAE|RFHIFEENE » EEX RGN FIL &
I o PITIXILT(FERL B8 NS FTZEH o el I H FAEATITE AT BT 5 5T



X570 Taichi

1.3 B E
VL BARAIR BB o BRI b LR » B R o AR
FHA B - B TR -

- @

Short Open
HbR CMOS Bk L - Bl CMOS
(CLRCMOS1) 2 BFkes TR - BhA

(1T 23 D)

CLRCMOS1 V&SRR CMOS HHHE - CMOS HINEIEEIER AL EEE » W
RGE ~ HEH - BIAFIRARESH - BERNEERASENENEE > 1§55
FIFENL » BT HIRLER L - A AP IR B2 CLRCMOST _ERJETHI 3 7 - 1%
ICETEERR CMOS JEHL T BkERIE o AN T EAENITERL BIOS FHHiEH CMOS »
NIAIRSETE ARG » FAER A G BHUTIERR CMOS #4F -

Q EFR CMOS ZH B 51F: CMOS BEEAAIEIRIDIBE
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1.4 HREIEZEREIFIZEDO

WREEFIEE T RBEE » T EAFHENT R R LRI L] L o FFBLENEEE X L)
gL _E R AITEHCEH KA TR

ARG IR T EE A > R
(9 ¥ PANEL1) Ty RIRE ~ EERHAR

GO T R -
TEZEBRERSIATIEIC T IEf 4
o

(MEE1TT> E204)

HDLED+

PWRBTN (RiR#ZH) :
EEEIUAERTTENR LA FBIREZ A 1 AT LUSCE (6 I o R T R R 77 2

RESET (EE#%H) :
R FERTTIR LR BB o AR ENSEN - TAEPITIE R BFTEE) - IHEEE
HEFTE 5T E

PLED (R%HiR LED) :
EBERIYFERTEIR_ERIRERESHETAT o SRS HEIERRIERT » )t LED JERE - S2540E S1/
S3 HEARIRZSHT » Il LED (N4 o RLLLTE S4 BERRARZS 3% (S5) BT » it LED 48K -

HDLED (Fg#Li&EZf LED) :
EZEIWUFERTIAN_EATRELLIGE) LED 45 AT o WA IETEEHN B S A K #mAT - L LED 52
o

BRI TR FE T R A AT 2257 o BRI E T E AR ~ BB ~ IR

LED ~ 4155 LED #5747 ~ PiFass o b FERTIEIR I E LRI BT - iARIEL
SR E R ULPE -
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IR LED A7 2R 20
(7 5t SPK_PLED1)
(MLE 171 F26 1)

SPEAKER
DUMMY
DUMMY
+5V |
A

olo

1

5. |
PLED+
PLED+
PLED-

X570 Taichi

TR LFE FER LED HIHLFE
PSR R

ERAT ATA3 201

(SATA3_1_2:

WEL1T His1)

(SATA3_3_4:

Z 1 p1 5 16 1)
(SATA3 5 6 *

WELT 17 1)

(SATA3_7_8:

WE 1T 518 1)

4 =

N i 0
2 2
g IL| L) &
D =l =l
<, o,
A E
2L L &
N =l =l »
© [ o
ANNE
k <
%) = %)
~ ©
2 2
g 5
) =] &

XA~ SATA3 #2037 i
6.0 Gb/s ELIE & HR AR P
TEMEIE &) SATA $iEL -

L]
AMD LED 7 USB % 1 IELAERAIF T2 4% AMD SR3 %
il GND A2 FHY USB #2 ©
P- P+
(4%t USB_5) USB_PWR
(MELT-FB 11 D)
USB 2.0 Hfi USB_PWR ULEH EE 2 A -

(9 5t USB_1_2)

(M 1T> 524 D)
(9 5t USB_3_4)

(M 1T 25 D)

USB 2.0 #2810 LLSZ FF R A 0
D o

il
USB_PWR
USB 3.2 Gen1 £ veus R EA 1 A o
(19 £F USB3_7_8) n o sen JO[OL ma re s USB 3.2 Genl BT L7 57
(WE 1T H9P) [ito S~ SN S T [
IntA_PA_SSTX- IntA_PB_SSTX+
IntA_PA_SSTX+ GND
GND IntA_PB_D-
IntA_PA_D- IntA_PB_D+
IntA_PA_D+ Dummy
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HIHEIRZEA C USB 3.2

Gen2 #ZH

(20 ¥ F_USB31_TC_1)
(ME1T F 13 D)

oo
™

-

USB Type-C Cable

UER B — A RiE R C
USB 3.2 Gen2 £l o LA
FF1%42 USB 3.2 Gen2 f&ik
LIFEABHE 0 USB 3.2 Gen2 Ui
|:| o

T TR A2 A
(9 #f HD_AUDIO1)
(ME 1T FE3 1)

GND
PRESENCE#

IELSEERA P T 5 2 B
FIATE R -

1. BB EATSE LN - (EH1FE ERIEINEL LTS HDA 7 REIE# TAF o 5% E#H

CQ T A RO T By 4 5 -
2. QIRIEAER AC™ 97 EMTEIN » GG LU T A B B AT R & AT

A. ¥ Mic_IN (MIC) i##F| MIC2_L °

B. 1% Audio_R (RIN) 1%#Z! OUT2_R » 1% Audio_L (LIN) 1%##%| OUT2_L °

C. {5t (GND) £ 2| ## (GND) »

D. MIC_RET #{l OUT_RET HF T e AEIR o B 7R EEN AC™ 97 EMEIRELE

Efile

E. B Z 5w » 15#5F) Realtek f#H1IEHT_L-HI “FrontMic™

% “Recording Volume” (REEFH) -

(BTEFR) HITF -

WA R EREED
(4 ¥ CHA_FAN1/WP)
(ME1TT> F1o1)

(4 ¥ CHA_FAN2/WP)
(ME1TT s F27 1)
(4% CHA_FAN3/WP)
(MEL1T > BE34)

RSN

FAN_SPEED_CONTROL
CHA_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE

GND

GND
FAN_VOLTAGE
FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

12 34

UL N ERAEITA 4 #HK S HLFE
MIREED o ANSRIEITEERE 3
FHLFE G XU I EERE
FEHH 1-3 -



(45t CHA_FAN4/WP)
(1T F141)

BwN e

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

X570 Taichi

CPU XF#E O (4 %+
CPU_FAN1)
(WELT > H54)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

MR 4 £ CPU MU (B
FNE) BO - MRIETHE
TR 3 41 CPU WU » BT
TEEEEE 1-3 -

CPU KR X FEHEO FAN-SPEED_CONTROL Pt MR L 4 ks KR B2
(4 #F CPU_FAN2/WP) Fan_voLTAGE M o ANFAEFT BOER: 3 51
(IE1T HFal) CPU K MR » IR
—— FEHH 1-3

ATX HLRPEO
(24 5T ATXPWR1)
(ME1T - FEs 1)

I FE MR 24 £ ATX HIE

P2 o EHHHA 20 £ ATX HL
J5 o TEUSETE 1 FOETHR 13 4
BE -

ATX 12V HLF#EED

PLEMRER L 8 £ ATX 12V H

(8 4t ATX12V1) UDEU VRFELT o ZEEH] 4 $1 ATX H
(WE1T > 51 4) ju|} VA S L FIET 5 e
=
i IETREEN IR
A CPUMIEERF. 1§
1% PCle FRIRZ ARSIt 3%
A.
ATX 12V HJE#EO c— B ATX 12V HEJFEREE L
(4 % ATX12V2) %% B
(MEB 1T HE21) * F IR & HRE I — 77 14
AMAET ©
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SPI TPM #2fH)
(13 1 SPI_TPM_J1)
(ME 1T FE321)

O[O
O[O
ol[e}
0

SPI_DQ2

I
| SPI_TPM_CS#
N

RSMRST#

SPI_MISO
SPI_CSO

LB EF SPI Trusted Platform
Module ({F{EFEHLE »
TPM) R4 > ATLAZ B F (%
T~ BT ~ BRI
TPM R4t AT LAHE B 2%
T R EF B IR
EETEENE

Thunderbolt AIC %[
(5-#t TB1)
(B 17T %30 1)

EFIF GPIO 4%

Thunderbolt " & (AIC) JEH
F| Thunderbolt AIC #£[] ©

* 1574 Thunderbolt ™

AIC % PCIES (Bkik

o) .

AMD M LED #2H
(4 4 AMD_FAN_LED1)
(MEL1T - HE12h)

AMD X LED B2 F T
AMD BUIAERFHTH RGB LED
ML o SEBEERLITTLIAE TP
PEFRAN[EIRY LED AT YRR -

* AMD JAJ LED #3458
RGB LED /% ©

FE: KB LED &RrEHmm)
TEIR, B, KHESHIT.
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RGB LED [l eelele I, RGB #MI i ¥ %45 RGB LED
(4 4T RGB_HEADERI) 12VE R B FEKE > Al PSR
(170 28 4>) LED fTEU% ©

iEE: RGBLED Z&&#EHEY]
MER, B, KHEIBIE,
“IBLHE 54 TUT XD EM

FIETE o
A4 LED #2 . IR P 3% AT 4tk LED
(3 47 ADDR_LED1) oD JEAEL > AL ORI
(WH 1T 5 294) DOADDR LED TR ©

vouT

IR RALERATERE
IS4 LED %, &MESHIRE

“IBZHE 55 U1 T X EM
HOIETE -
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1.5 EHEF X
FEEHRECA 4 A EREITOC : FRIRHEL ~ B 1§k CMOS #ELA1 BIOS [|] (A 755 »
VR P PEETTR 1 XAR4E - BEARL - 15k CMOS {E2#T BIOS

FL AL IR AL VR A P AT T/
(PWRBTN)

(WEL1T - HE211)

HERH HEFHALTAPIREER R
(RSTBTN) 4 o
(ME1TT 5 221)

1EFR CMOS #2451 o e B CMOS &8 /i P sE
(CLRCBTN1) ‘ ik CMOS 18

(M 3T F14 1) °© o
(CLRCBTN2)

(ME 1T F191)

ﬁ REEXRAIT BN T BT » A REREAILTIRE
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BIOS [B][A#%5 (BIOS_FB1) ‘ BIOS [HI[AIFF 3% fevF i P il
(M 3TL 517 4) BioS BIOS ©

ASRock BIOS [EI[AINRER] LITERFTFF R 40 (EZF CPU) HUFRAYIE S T T BIOS °
ZIH USB BIOS [EIIAIHRE » IEHUTLLT 05 -
1. M ASRock uL T #k & #r BIOS SU1F ¢ http://www.asrock.com °©
2. % BIOS SUHEHIE] USB [NTEAL o IEIALR USB INTERM ST ARG AL FAT32 ©
3. SRS B HY BIOS SCHF ©
4. BXHEEM AN “creativerom” HEEIRIFE] X: USB INTEELARE % ©
5. % 24 B EIFRECHREERIEAR o SREFT I BRIERIASIAT 5% o
* TSI AR -
6. 851 USB BEh#E A USB BIOS [E[A¥i 1
7. &1 BIOS [RIINFF R =R /45 o JRJE LED FFIAINLR ©
8. S LED {2 1A - BRI ER BIOS INTFEELTEAK ©
* QIR LED FR/RAT 28 R B 0 5 55403 » 15iBA BIOS IR IEMHVT o 1EHBI*1F USB il
| USB BIOS [8] [N

i

mEE@

Jee
OI0I0

USB BIOS [H][A]3 ]
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BFEE~

O 3 —

OA9

RAZHIFRR

BARFRER Y TSR MG eI B AL B S)/T 11364-2006 THLF-
(R IE YRR R ) > BPE RPN TR - #ELURE TS 185
P E BN EEEEYREOTR B NI B ZE AR T B S R YL
WA~ W=l ™ SR EAHARR o K FSRALE - SR A 2 ERI R B AR
TERE—Z R o B—FhZ TR 2 M E AR o Bkl AtkERe
PMREREARRY 10 4 -

10

FEREVRB TR BRR S 2
EIEAK T R R R B RS R G R A R - IR TR

JeiniEA o
%K{/:F%ﬁ—: ﬁ%%ﬁﬂﬁ?
Tt (Pb) 8 (Cd)| 7K (Hg)| 7<% (Cr(VI)) EIHEBXAS (PBB) [ IRk (PBDE
EV B
raan | < | 9] © ° ° °
INERAE S
N A B ° ° °

O: FN L FE EVEZEEATE S TR R & = HTE SJ/T 11363-2006 FRUEMLE
HIRREZRLLT -
X: RTVEHFEEY T E DL RN E S TR & R S)/T 11363-2006 Hrif
HERIBR TR » PZER TR & EER HE 5 2002/95/EC HUHITE

e WA 2 EMA AR » RIETE— M E R BEARST -




X570 Taichi

=~ A\
1 &7
JRCGHH S E HE5E X570 Taichi M » AFHFGE LB L EEE » @ —FEENE
FRAY T SRR, o AN SR AR AT IR B RARE » SE BT & RS Y Rt
BRI o

A A ERIERL - AT B HEE RS THUS BRI AS - RIAINER] - BT EEAE
WARFERRRO RTS8 > 35 L RMROAEuE IR A A R I R E E AN o T DITESE
SHRUE B BRI VGA K CPU S(HRIE B o #EEHRES http.//www.asrock.com.

Q IR ERRAR NS B BIOS HXBE AT RE® ST » AT LAASCHF A ANEEEE » AR ATEAl ©

1.1 BEAT
o FE X570 Taichi T (ATX R~F)

o FE X570 Taichi PUHZZUEER

o FEEE X570 Taichi T HELHE

o 4xSerial ATA (SATA) B EHESR GEM)
o 1x#EBSLI HB_Bridge 25 £ (F)
« 1x ASRock WiFi 2.4/5 GHz 4§

o 1x ASRock IZHHEET (GEA)

o 3xBFH GEAR M2 fEE) GEMA)
o 2xEAFE GEAR M2 fEE) GEMA)
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1.2 3R

TH

CPU

&R FiE

SCIEEE

A el

o ATX R~T
o 20z 5% PCB

« S7PE AMD AM4 socket Ryzen ™ 2000 2 3000 74 %] EH 35
(Summit Ridge)

o Intersil Digital PWM

o 14 BIFRHAET

o HPRHEEE Hyper BCLK A% 11

« AMD X570

. H5EE DDR4 20 B REHE

« 4xDDR4 DIMM ff&

« AMD Ryzen 5% CPU (Matisse) 3% DDR4 4666+(OC)/
4400(0C)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/4133(0C)/3466(0C)/
3200/2933/2667/2400/2133 ECC & JE ECC ~ HEXREEC 1HHE *

« AMD Ryzen 5% CPU (Pinnacle Ridge) %1% DDR4 3466+(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & JE ECC ~ HEEE LB
ﬁg *

« AMD Ryzen 2% CPU (Picasso) 7% DDR4 3466+(OC)/
3200(0C)/2933/2667/2400/2133 FE ECC ~ HEXE AT 1 HE *

* Z5{# Fil Ryzen 5251 CPU (Picasso) * {# PRO CPU 7% ECC °
*HIRE LG 0 FER R IR RGBSR -
(http://www.asrock.com/)
* A DDR4 UDIMM f i SEZR 18 » FE 25 26 H ©

o RARHELIERS R - 128GB

o 15 FEHEESTEE

AMD Ryzen 2%l CPU (Matisse)

« 3 x PCI Express 4.0 x16 ffif§ (PCIE1/PCIE3/PCIE5: ¥ x16
(PCIE1): # x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3): = x8 (PCIE1) / x8 (PCIE3)
/ x4 (PCIE5))*

AMD Ryzen 335l CPU (Pinnacle Ridge)

« 3 x PCI Express x16 ffif§ (PCIE1/PCIE3/PCIE5: B Gen3x16
(PCIEL) : # Gen3x8 (PCIE1) / Gen3x8 (PCIE3) : — Gen3x8
(PCIEL) / Gen3x8 (PCIE3) / Gen4x4 (PCIE5))*

AMD Ryzen 325l CPU (Picasso)

« 1x PCI Express 3.0 x16 ffift§ ( B x8 (PCIE1))*

« 1x PCI Express 4.0 x16 ffift§ ( B2 x8 (PCIE5))*

* 1% NVMe SSD 1 BB BERUARLE
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2 x PCI Express 4.0 x1 A
« 4% AMD Quad CrossFireX" ~ 3-Way CrossFireX"™ Jz
CrossFireX™
« 4% NVIDIA® Quad SLI™ Kz SLI™"
o % NVIDIA® NVLink™ &A% NVIDIA® GeForce® RTX %
FIFERAR
** NVIDIA NVLink Bridge RFEMREM: o AIETHRE » 3 W
NVIDIA® B o
** & Ryzen %I CPU (Pinnacle Ridge) SZ#EHIIRE ©
o 1xFEH M.2 fE (Key B) » 56 WiFi-802.11ax 1510 ( {£{%
H1O L)
« VGA PCle fHIEE 15 1 528 (PCIEL)

HETR « #4730 AMD Radeon™ Vega Series Graphics PZEfY Ryzen
51 APU*

* BRSSP T RERE CPU B
o DirectX 12 ~ Pixel Shader 5.0
o THREILAIECIE®E 2GB - AL AECIERSE 16GB -
* KL HIRCIERYS 16GB T E 44 32GB AffiaC IR -
o B2 E SR 4K x 2K (4096x2160) @ 60Hz T EEHY HDMI 2.0
o ZHEEA HDMI 2.0 PR (FFHHA HDMI BEtiss ) 1
Auto Lip Sync ~ Deep Color (12bpc) ~ xvYCC Jz HBR (i fif
TERE)
o {#ifl HDMI 2.0 %% HDR ( =EhAEHTE )
o iEE HDMI 2.0 SEEHRA) HDCP 2.2
o ZER{H A HDMI 2.0 :BERSET 4K Ultra HD (UHD) #81%
« & Microsoft PlayReady”

]]]hll
il
p== |

7.1 CHHD &l & NAHRE (Realtek ALC1220 & ATHEHHS

#5) ThEe

. EREEDLEAN R

o IRZERIRE

o P Purity Sound™ 4 KFEEE

- Nichicon Fine Gold & 51| & 85T EA

- 120dB SNR DAC J ZBh AR

- 3t R D A AV B2 BEHY NE5532 Premium Headset Amplifie
(SZ#Rf = AT3E 600 Ohm HIERE )

- ik R A

- ELERH
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LAN

LR LAN

ZER1/0

- PCB R HR

- AR R B R
B/ A EIVEER S PCB &
- EEEHELL

- 15 0 RIS E AR DA

& DTS Connect

Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
GigaL AN Intel® 1211AT

SRR A

TIRER HERE

7% 802.3az EEE fiiRE £ KA
1% PXE

Intel® 802.11ax WiFi 15#H

=7 % IEEE 802.11a/b/g/n/ax

LIRS (2.4/5 GHz)

< P% WiFi6 802.11ax (2.4Gbps)

2 KR iE 2 ((Hi%) x2 (Ball) DEERl
4% Bluetooth 5.0 + 1=K Al 11

% MU-MIMO

2 x KAGHEEER

1 x PS/2 VB B/ B R
1 x HDMI ;EEE#

1 x Y& SPDIF fify i E

1x USB 3.2 Gen2 A JAALHEZE (10 Gb/s) (SIBEFE(F#E)
1x USB 3.2 Gen2 C fEEGHERR (10 Gb/s) (IREFERE)

o 6xUSB3.2 Genl 8 (IRFHERE)
* USB3_5_6 JHHHR S 4% Ultra USB & ©
* USB3_5_6 MR 1% ACPI MLFETRE
« 1xRJ-45 LAN #JZH » & LED (ACT/LINK LED K. SPEED

LED)

« 1 x5k CMOS i
« 1x BIOS Flashback % §ft
o HD FHEUETL : BRIV / FrE /RS / BREE A / BB

W\/Z85am, (< EAEL)



EERE

=58

o Rt 8 x SATA3 6.0 Gb/s $25H » ¥ 4% RAID (RAIDO »
RAID 1 ~ B2 RAID 10) ~ NCQ ~ AHCI K2l

« 1x Hyper M.2 ffiJi8 (M2_1) > =& M Key #l 2242/2260/2280

M.2 SATA3 6.0 Gb/s f5&4HEL M.2 PCI Express ffH (&= o]
3% Gendx4 (64 Gb/s)  (BLf# Matisse) B Gen3x4 (32 Gb/s)
(FiCfi Pinnacle Ridge % Picasso) *
o 1x Hyper M.2 ffifi8 (M2_2) *» ZZ#% M Key % 2260/2280 M.2
PCI Express 154 (%15 AJ3E Gen4x4 (64 Gb/s)) *
o 1x Hyper M.2 ffifi8 (M2_3) » ZZ#% M Key #!

2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6.0 Gb/s & EHEL M.2

PCI Express 154 (%15 AJ3# Gen4x4 (64 Gb/s)) *
*FHEANEH M2_3 » 15 & {21 PCIES il
* S 1% NVMe SSD {E BRI
* LREES U2 B

« 1xSPITPM HEt

« 1x %EJF LED KW\ HESt

+ 1x AMD JE\/5 LED HESf
* AMD J#l5 LED #E ] Bi—fi§; RGB LED {RJEHEZ -
* AMD J#l5 LED #EET LED SEARE ARSI 3A (36W) I EHF]
2.5 NRIERE -

. 1xRGBLED #Egt
* HEEHR SR 12V/3A » 36W LED {5/&

o 1x A4k LED HE#t
* MR E 4% 5V/3A 0 15W LED {50

« 1x CPU 7258 (4-pin)
* CPU AR #E S T  1A (12W) AR IIZRH CPU R e

o 1xCPU /7K B R 258 (4-pin) (55257 i T 2

i)

* CPU /7K1 ELF R B2 3 08 e ) 24 (24W) JRURTIZRI) 7K
1 JaE
4 x B¥ER /K B EURS B2EE (4-pin) (R ERT s 44 )
* Rk K B R BB S PR A = 2A (24W) BB TIZRHI7K
1 JaE o
* AR 3-pin BY 4-pin AR A > W] EB)EH CPU_FAN2/
WP ~ CHA_FAN1/WP ~ CHA_FAN2/WP ~ CHA_FAN3/WP I
CHA_FAN4/WP °

o 1x24pin ATX BRI (FEEEREH)

o 1x8pin 12V BIFEH (5% EEFEH)
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BIOS L&E

e
EReR

1RSSR

SR e
=)

1x 4 pin 12V BHIFEHE (5% EEFEHE)

1 x B EENEEEE (15 1« B EaREE )

1 x AMD LED Jil5 USB #Egt

1 x Thunderbolt AIC #2588 (5-pin) ({37 $%#EZX Thunderbolt
AIC )

2x USB 2.0 BESt (9% 4 {f USB 2.0 5B #EE )  (HIEFFEMS
#)

1x USB 3.2 Genl ESt (3748 2 [ USB 3.2 Genl :B#ER) (3
ERFERE)

1 x BEI C 7 USB 3.2 Gen2 HE#t (B EEE)

1 x Dr. Debug * & LED

1 x R - & LED

1 x B » & LED

1 x {EF cMos it

AMI UEFI Legal BIOS & GUI 7%

T4% TREfEAA

ACPI 5.1 FF &R E B FHE

TR kAR

% $% SMBIOS 2.3

CPU ~ CPU VDDCR_SOC ~ DRAM ~ VPPM ~ PREM VDD_
CLDO ~ PERM VDDCR_SOC ~ +1.8V ~ VDDP ~ ZEJEE% &
%

IRERIE © CPU ~ CPU / KB ~ T3k ~ #85% / ZKImEDH

B
FEURESER © CPU ~ CPU / /KIS EDR ~ BRR ~ Bk / Kim
T

FEEE (R CPU IR B #hiR i mmE &) © CPU
CPU / /KB ~ B3k ~ Bt / K BT UG

JEFR 2 B EH] © CPU ~ CPU / KIHENE ~ W% ~ BRk /
K B U

FERREEHE ¢ +12V ~ +5V ~ +3.3V ~ CPU Veore ~ CPU VD-
DCR_SOC ~ DRAM ~ VPPM ~ PREM VDDCR_SOC *

+1.8V ~ VDDP

Microsoft® Windows® 10 64-bit

FCC ~ CE
ErP/EuP ready (7HEfifi ErP/EuP ready B {ILIERR)



X570 Taichi

* IR E AR » 35 FHAIIHEY, ¢+ http://www.asrock.com

ZC& LT - TR SRR » b AR BIOS FRHIEETE ~ KR

I RO T - BTHE e B EFHAOREEN: » Sha
EAB ORI RIETERGE « (EE T AR R - A
R TR AR -

FEEAX
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1.3 BIRERTE

El pIFERR e R T2 o EPGRIEE RS LI - BB THERG . - HIHRBE
FRIEEIESHA L > BBk THIRL -

w

Short Open

B cMOS B % = 18k CMOS

(CLRCMOSI) FRER = TR
(HBEE1E - W 2-pin B

23)

fERIFIA CLRCMOS1 /EFR CMOS HHYE L © CMOS FHEVE BHEL & Rffiak E & Al
RS ~ HEA ~ RE BRI E 2 o F BRI 3% R 2B TR E
AP BEAS BB Bl T EERAR > A0 A kR EEEE CLRCMOST _ERISTHIAE G/

3F o FEFRAD » BALEIERR CMOS R Mk RE o = EFEIEE T BIOS 1217 ANEER
CMOS » RIWESEEHTRUEN R > A IEITIERR CMOS BYERTRRR -

Q KR CMOS #AHEF ELiF T CMOS BE##AAIFIHIDIRE
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1.4 IREBFETRIZEE

MRS B RBEE N RBAR o A2 BHRIE (RS L PE R B | o MBLARIEE RS R
L RS RO AR Z 4 -

SRR
(9-pin PANEL1)
(GEZ2RE 1H > &

20)

R

BRI LU BB HISE RS e
AR - B R R
WEARREF ST B E L R -
FEHEHE I AT R IE A8t
il o

PWRBTN ( % ) -
SRR AT IRIZA o AREE (6 B IR SRR 1 BB IRHY 77 2C

RESET ( 4% )
BEERATEIR LRI AZH o & S B AEEB T IE # BT RE) - 14 T Btz Al
A]EHTRLBN R

PLED ( ##t & LED) :
ERER R AR LAYV REIE T AE o RMEIETEE(FRF » Il LED G558 o RHEA
S1/S3 FEHRARRENF » LED i o St S4 BENRARESCBAR% (S5) I » LED €45 »

HDLED ( fif}#/%#5) LED) :
AR AR _EATREREEE) LED o BEREIEF AN A B RIEF - LED g2/ -

Fr R BTEIRER£5F A o BEISAEH T 28 AR it ~ BA it ~ FEJR LED
TEREIES) LED ~ W R Lt BEEHARE - fFHEAR AT A E B IR » ETERE (AR
RS IR IERERATF ©
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IR LED KM \HESt
(7-pin SPK_PLED1)

(E2ME1H - W
26)

S

DUMMY
DUMMY

v |

PEAKER

olo

1

[
PLED+
PLED+

PLED-

AR PR LED S b
WO R IR -

Serial ATA3 $58
(SATA3_1_2:
H2EE 1 HE W
15)

(SATA3_3_4:
H2EE 1 HE W
16)

(SATA3_5_6:
H2EE 1 E W
17)

(SATA3_7_8:
H2EE 1 HE W
18)

SATA3_7 SATA3_6 SATA3_4 SATA3 2

I—=1 ——] [——1 [—]

|

4 [Ir

4

d IIr
SATA3 8 SATA3 5 SATA3_3 SATA3_1

38 /\fH SATA3 HZEEEE 1R N
B EETEAE B SATA BRHE
# o B A5 6.0 Gb/s EREHE

s o

AMD LED Jil/5 USB #E

£t

(4-pin USB_5)
(GEZMHE 18 » W%

1)

L HESTFFAEHE AMD SR3 EY
ENGR A USB #2058 o

USB 2.0 HESt

(9-pin USB_1_2)
GEZHE 1 H - Wik

24)

(9-pin USB_3_4)
GEZHE 1 H - Wk

25)

P-
USB_PWR

AERR L E R PER -
# USB 2.0 it 8 AT S H {1
TR o

USB 3.2 Genl HE$f
(19-pin USB3_7_8)

(GEZRE 1 H - fwk
9)

Vbus
IntA_PA_SSRX-
IntA_PA_SSRX+
GND
IntA_PA_SSTX-
IntA_PA_SSTX+
GND
IntA_PA_D-
IntA_PA_D+

Vbus.

IntA_PB_SSRX-
IntA_PB_SSRX+

GND

IntA_PB_SSTX-
IntA_PB_SSTX+

GND
IntA_PB_D-
IntA_PB_D+
Dummy

KREWR - &E st -
1. USB 3.2 Gen1 HE$HE57] 32
TR e o
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AifTEIfR Type C USB 3.2 LR EA — (AT R
Gen2 HEEt Type C USB 3.2 Gen2 HESf ©
(20-pin F_USB31_TC_1) UEBEETFH T8 EE USB 3.2 Gen2

(GE2HME1E > Wit f5AE - DIBREEESMNY USB 3.2
13) 7 Gen?2 EER o

USB Type-C Cable

FHEEHEA T EE S E
ERIERE R ©

AR & A HEET

(9-pin HD_AUDIO1)
(FE2EHF 1 E - w9

31)

GND
PRESENCE#
MIC_RET

HDA A BEEREEIE o FHRATFM Bt T MR B 2L R0 -
2. HIEMEM ACT 97 HHEMN > 3ELHE LU T P BR A4S E i & A HEst -
A. 4 Mic_IN (MIC) ;B MIC2_L °
B. % Audio_R (RIN) i# % OUT2_R H A% Audio_L (LIN) 8% OUT2_L °
C. 14 (GND) B ZE E2ih (GND) °
D. MIC_RET % OUT_RET f#{}t HD BiEIREH - EATEIE AC™ 97 HalER L&

Q 1. TR S AR SR B (R (Jack Sensing) » {EF: AR ESIR

B e
E. #ERBNRTHIZE ST » F5RT1E Realtek #EHIE AT FrontMic | IRERRE #5&
&7 -

Rk NG EHEURTEE  ean_seeeo_controL 4 A FHEHREC i VY 4-Pin 7Kg
G C“?;:%”iiiéi%i MR o B
(4-pin CHA_FAN1/WP) MRS s pin MK >
(GE2HE 1H > Rk FE Pinl-3-°
10)
(4-pin CHA_FAN2/WP) o
<>§i’<ﬁaﬁ§§ 1H > Hwik TR o
27

(4-pin CHA_FAN3/WP)
(FHEZHFE1H » WR
3)
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(4-pin CHA_FAN4/WP)
(GERRE1H > WK
14)

Swne

GND

FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

CPU JA\/7#5H (4-pin
CPU_FANI1)

GE2BE 1H > w9k
5)

FAN_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

A F BEHAD  4-Pin CPU AR
(BFEAE ) BEoH o HAGTE
JH% 3-Pin CPU JELR » FHIEE
Pin1-3 °

CPU /K B i Jol s

95

(4-pin CPU_FAN2/WP)
(HEZHE1H  WR

4)

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED
FAN_VOLTAGE
GND

1.2 3 4

7 FHENRRD {f 4-Pin /K% CPU
JR R o IR
3-Pin CPU KGR » FEHEE
Pin1-3°

ATX EFR#EHE

(24-pin ATXPWR1)
(GE2ZHEE1E W%

8)

A EREMBC N —#H 24-pin
ATX BIFFEIH o 22 20-
pin ATX FEJFHLIERT > G5 A
Pin1 kZ Pin 13 °

ATX 12V IR IEE
(8-pin ATX12V1)

(GESHFE 1 E Wik
1)

A E R —#H 8-pin ATX
12V BEFEEH o S EHH
4-pin ATX BIFLIESS » FEiH
A Pin1J Pin5

G GEREE PR A
TR BB R CPU MIERER
+ o FEN% PCle BIFIRHE
4G o
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ATX 12V E R A — AN ATX 12V BIFEE LB
(4-pin ATX12V2) %% EEN
(GEZ2MEE 1 H - ek * B R IA A (ERE LB — T A4
2) ABE#EERR ©
SPITPM HE$t i BB SPT (S HEF A AR
(13-pin SPI_TPM_J1) D”ET%SP, (TPM) SA#f » FTRERFETF 208 ~
(GE2ME 1 HE asTT:M . BRI AR R 2 -
ik 32) SOOI TPM At thaEsm g 22
1[ojolololo <|> RS i E 5 7T
| SPI_TPM_CS# lli °
GND
RSMRST#
SPI_MISO
SPI_CS0
SPI_DQ2
Thunderbolt AIC $£58 #3556 GPIO MG

(5-pin TBI1)
(GEZ2HRE 1 H > w5
30)

Thunderbolt ™ Fff il /A (AIC)
2 Thunderbolt AIC $55H °

* SEZEEE Thunderbolt ™

AIC % PCIE5 ( THi%

k) -

AMD FAN LED #Eét

(4-pin AMD_FAN_LED1)
(GE2HEF 1 H - Wk

12)

O W

12V

AMD FAN LED HEStH
AMD #EAERRERTHY RGB LED
JERAR o SELERETHERAE
K fE LED BREAGR -
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Spesifikasi

Platform

CPU

Chipset

Memori

Slot
Ekspansi

X5

» Bentuk dan Ukuran ATX
+ PCB Tembaga 20z

» Mendukung prosesor AMD AM4 socket Ryzen™ seri 2000
dan 3000

« Intersil Digital PWM

« Desain 14 Fase Daya

» Mendukung Mesin ASRock Hyper BCLK II

« AMD X570

+ Teknologi Memori DDR4 Dua Saluran

» 4 x Slot DIMM DDR4

+ CPU seri AMD Ryzen (Matisse) mendukung memori tanpa buffer
DDR4 4666+(0C)/4400(0OC)/4300(0C)/4266(0C)/4200(0C)/
4133(0C)/3466(0C)/3200/2933/2667/2400/2133 ECC & non-
ECC*

+ CPU seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge) mendukung DDR4
3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 ECC & non-ECC,
memori tanpa buffer*

+ CPU seri AMD Ryzen (Picasso) mendukung memori tanpa buffer
DDR4 3466+(0C)/3200(0C)/2933/2667/2400/2133 non-ECC*

* Untuk CPU Seri Ryzen (Picasso), ECC hanya didukung dengan
CPU PRO.
* Lihat Daftar Dukungan Memori di situs web ASRock untuk
informasi selengkapnya. (http://www.asrock.com/)
* Lihat halaman 26 fatau dukungan frekuensi maksimum DDR4
UDIMM.

« Kapasitas maksimum memori sistem: 128GB

+ 15u Bidang Kontak Berwarna Emas di Slot DIMM

CPU Seri AMD Ryzen (Matisse)

+ 3 x Slot PCI Express 4.0 x16 (PCIE1/PCIE3/PCIES5: satu pada
x16 (PCIE1); dua pada x8 (PCIE1)/x8 (PCIE3); tiga pada x8
(PCIE1)/x8 (PCIE3)/x4 (PCIE5))*

CPU Seri AMD Ryzen (Pinnacle Ridge)

+ 3 x Slot PCI Express x16 (PCIE1/PCIE3/PCIE5: satu pada
Gen3x16 (PCIEL); dua pada Gen3x8 (PCIE1)/Gen3x8 (PCIE3);
tiga pada Gen3x8 (PCIE1)/Gen3x8 (PCIE3)/Gen4x4 (PCIE5))*

7
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CPU Seri AMD Ryzen (Picasso)
+ 1x Slot PCI Express 3.0 x16 (satu pada x8 (PCIE1))*
+ 1x Slot PCI Express 4.0 x16 (satu pada x4 (PCIE5))*
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
+ 2x Slot PCI Express 4.0 x1
+ Mendukung AMD Quad CrossFireX", 3-Way CrossFireX™,
dan CrossFireX™
+ Mendukung NVIDIA® Quad SLI"™ dan SLI™"
- Mendukung NVIDIA® NVLink™ dengan kartu grafis seri
NVIDIA® GeForce® RTX ganda**
** NVIDIA NVLink Bridge tidak disertakan bersama kemasan.
Silakan beli dari NVIDIA® bila perlu.
** Fitur ini hanya didukung dengan CPU Seri Ryzen (Pinnacle
Ridge).
+ 1x Soket M.2 Vertikal (tombol E) dengan paket modul WiFi-
802.11ax (di bagian belakang I/O)
+ 15p Bidang Kontak Emas pada Slot VGA PCle (PCIE1)

Grafis « Grafis AMD Radeon™ Terpadu Seri Vega dalam APU Seri
Ryzen*
* Dukungan sebenarnya mungkin beragam berdasarkan CPU
+ DirectX 12, Pixel Shader 5.0
+ Default memori bersama 2GB. Memori bersama maksimum
mendukung hingga 16GB.
* Memori bersama maksimum 16GB mengharuskan memori
sistem 32GB terpasang.
+ Mendukung HDMI 2.0 dengan resolusi maksimum hingga 4K
x 2K (4096x2160) @ 60Hz
+ Mendukung Auto Lip Sync, Kedalaman Warna (12bpc),
xvYCC, dan HBR (Audio High Bit Rate) dengan Port HDMI 2.0
(memerlukan monitor yang kompatibel dengan HDMI)
+ Mendukung HDR (High Dynamic Range) dengan HDMI 2.0
+ Mendukung fungsi HDCP 2.2 dengan Port HDMI 2.0
+ Mendukung pemutaran Ultra HD 4K (UHD) dengan Port
HDMI 2.0
+ Mendukung Microsoft PlayReady”
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+ Audio HD 7.1 CH dengan Perlindungan Konten (Realtek ALC1220
Audio Codec)
+ Mendukung Audio Blu-ray Premium

Audio

+ Mendukung Perlindungan dari Lonjakan Arus
+ Mendukung Purity Sound™ 4
- Nichicon Fine Gold Series Audio Caps
- 120dB SNR DAC dengan Amplifier Diferensial
- NE5532 Premium Headset Amplifier untuk Konektor Audio
Panel Depan (Mendukung headset hingga 600 Ohm)
- Daya Masuk Kuat
- Teknologi Direct Drive
- Pelindung Terisolasi PCB
- Deteksi Impedansi pada port Saluran Keluar
- Lapisan PCB Individual untuk Saluran Audio Ka/Ki
- Soket Audio Emas
- Konektor Audio Emas 15
+ Mendukung DTS Connect

+ Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

+ GigaLAN Intel® I211AT

+ Mendukung Wake-On-LAN

+ Mendukung Perlindungan dari Petir/ESD

+ Mendukung Ethernet 802.3az Hemat Energi
+ Mendukung PXE

LAN

« Intel® 802.11ax WiFi Modul

+ Mendukung IEEE 802.11a/b/g/n/ax

+ Mendukung Dual-Band (2,4/5 GHz)

+ Mendukung WiFi6 802.11ax (2,4Gbps)

+ 2 antena untuk mendukung teknologi ragam industri 2 (Transmisi)

LAN
Nirkabel

x 2 (Terima)
+ Mendukung Bluetooth 5.0 + Kecepatan tinggi kelas IT
+ Mendukung MU-MIMO

+ 2xPort Antena

+ 1 x Port Mouse/Keyboard PS/2

+ 1xPort HDMI

+ 1xPort SPDIF Out Optik

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe A (10 Gb/s) (Mendukung Perlindungan
ESD)

+ 1xUSB 3.2 Gen2 Port Tipe C (10 Gb/s) (Mendukung Perlindungan
ESD)

1/0 Panel
Belakang
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Penyimpanan

Konektor

+ 6xPort USB 3.2 Genl (Mendukung Perlindungan dari ESD)
* Daya USB Ultra didukung pada port USB3_5_6.
* Fungsi pengaktifan ACPI tidak didukung pada port USB3_5_6.
+ 1xPort LAN RJ-45 dengan LED (LED ACT/LINK dan LED
SPEED)
+ 1x Tombol Clear CMOS
+ 1 x Tombol BIOS Flashback
« Soket Audio HD: Speaker Belakang / Tengah / Bass / Saluran
masuk / Speaker Depan / Mikrofon (Soket Audio Berwarna Emas)

8 x Konektor SATA3 6,0 Gb/s, mendukung RAID (RAID 0,
RAID 1, dan RAID 10), NCQ, AHCI dan Hot Plug

+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_1), mendukung modul M Key tipe
2242/2260/2280 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul M.2 PCI
Express hingga Gen4 x4 (64 Gb/s) (dengan Matisse) atau
Gen3 x4 (32 Gb/s)(dengan Pinnacle Ridge dan Picasso)*

+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_2), mendukung jenis modul
2260/2280 M.2 PCI Express hingga Gen4 x4 (64 Gb/s)*

+ 1x Soket Hyper M.2 (M2_3), mendukung modul tipe M Key
2230/2242/2260/2280/22110 M.2 SATA3 6,0 Gb/s dan modul
M.2 PCI Express hingga Gen4 x4 (64 Gb/s)*

* Jika M2_3 digunakan, maka slot PCIE5 akan dinonaktifkan.
* Mendukung SSD NVMe sebagai disk boot
* Mendukung Kit U.2 ASRock

+ 1x Header SPI TPM

+ 1x Header LED Daya dan Speaker

+ 1xKipas Header LED AMD
* Kipas Header LED AMD kompatibel dengan strip LED RGB biasa.
* Kipas Header LED AMD mendukung LED strip dengan pemuatan
maksimal 3A (36W) dan panjang hingga 2,5M.

+ 1xHeader LED RGB
* Mendukung total Strip LED hingga 12V/3A, 36 W

+ 1x Addressable LED Header
* Mendukung total Strip LED hingga 5V/3A, 15W

+ 1 x Konektor Kipas CPU (4-pin)
* Konektor Kipas CPU mendukung kipas CPU dengan daya kipas
maksimum 1A (12W).

+ 1 x Konektor Kipas CPU/Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan

Kipas Pintar)
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* CPU/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air dengan
daya kipas maksimum 2A (24W).
4 x Konektor Sasis/Kipas Pompa Air (4-pin) (Kontrol Kecepatan
Kipas Pintar)
* Chassis/Kipas Pompa Air mendukung kipas berpendingin air
dengan daya kipas maksimum 2A (24W).
* CPU_FAN2/WP, CHA_FAN1/WP, CHA_FAN2/WP, CHA_FAN3/
WP dan CHA_FAN4/WP dapat mendeteksi otomatis jika kipas 3-pin
atau 4-pin sedang digunakan.
+ 1 x Konektor Daya ATX 24 pin (Konektor Daya denga n Densitas
Tinggi)
+ 1 x Konektor Daya 12 V 8 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1 x Konektor Daya 12 V 4 pin (Konektor Daya dengan Densitas
Tinggi)
+ 1 x Konektor Audio Panel Depan (15u Konektor Audio Berwarna
Emas)
+ 1x Header USB Kipas LED AMD
+ 1 x Konektor Thunderbolt AIC (5-pin) (Mendukung ASRock
Kartu Thunderbolt AIC hanya)
+ 2 x Header USB 2.0 (Mendukung 4 port USB 2.0) (Mendukung
Perlindungan dari ESD)
+ 1x Header USB 3.2 Genl (Mendukung 2 port USB 3.2 Genl)
(Mendukung Perlindungan dari ESD)
+ 1 x Header Tipe C USB 3.2 Gen2 Panel Depan (Mendukung
Perlindungan ESD)
+ 1x Dr. Debug disertai LED
+ 1 x Tombol Daya disertai LED
+ 1 x Tombol Atur Ulang disertai LED
+ 1x Tombol Clear CMOS

+ AMI UEFI Legal BIOS dengan dukungan GUI
+ Mendukung “Plug and Play”

Fitur BIOS

+ ACPI 5.1 kompatibel dengan aktivitas pengaktifan

+ Mendukung jumperfree

+ Dukungan SMBIOS 2.3

« CPU, CPU VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDD_CLDO,
PERM VDDCR_SOC, +1,8V, VDDP, Voltase Multi-penyesuaian
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Monitor

+ Deteksi Suhu: Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir, Sasis, Sasis/Pompa
Air

Perangkat

Keras

0s

Sertifikasi

+ Takometer Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air, Sasis, Sasis/
Pompa Air

+ Kipas Hening (Penyesuaian otomatis kecepatan kipas sasis
berdasarkan suhu CPU): Kipas CPU, CPU/Pompa Aiir, Sasis,
Sasis/Pompa Air

« Kontrol Multikecepatan Kipas: Kipas CPU, CPU/Pompa Air,
Sasis, Sasis/Pompa Air

« Pemantauan tegangan: +12V, +5V, +3,3V, CPU Vcore, CPU
VDDCR_SOC, DRAM, VPPM, PREM VDDCR_SOC, +1,8V,
VDDP

« Microsoft® Windows® 10 64-bit

+ FCC,CE
+ Mendukung ErP/EuP (memerlukan catu daya untuk ErP/EuP)

* Untuk informasi rinci tentang produk, kunjungi situs web kami: http://www.asrock.com

A

Perlu diketahui, overclocking memiliki risiko tertentu, termasuk menyesuaikan pengaturan
pada BIOS, menerapkan Teknologi Untied Overclocking, atau menggunakan alat bantu
overclocking pihak ketiga. Overclocking dapat mempengaruhi stabilitas sistem, atau bahkan
mengakibatkan kerusakan komponen dan perangkat sistem. Risiko dan biaya apa pun menjadi
tanggungan Anda. Kami tidak bertanggung jawab atas kemungkinan kerusakan karena
overclocking.



Contact Information

If you need to contact ASRock or want to know more about ASRock, youre welcome
to visit ASRock’s website at http://www.asrock.com; or you may contact your dealer
for further information. For technical questions, please submit a support request

form at https://event.asrock.com/tsd.asp

ASRock Incorporation

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District,
Taipei City 112, Taiwan (R.O0.C.)

ASRock EUROPE B.V.

Bijsterhuizen 11-11

6546 AR Nijmegen

The Netherlands

Phone: +31-24-345-44-33
Fax: +31-24-345-44-38

ASRock America, Inc.
13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

U.S.A.
Phone: +1-909-590-8308

Fax: +1-909-590-1026



DECLARATION OF CONFORMITY

Per FCC Part 2 Section 2.1077(a)

(@

Responsible Party Name: ~ ASRock Incorporation

Address: 13848 Magnolia Ave, Chino, CA91710

Phone/FaxNo:  11.909-590-8308/+1-909-590-1026
hereby declares that the product
Product Name : Motherboard
Model Number : X570 Taichi
Conforms to the following specifications:
FCCPart15, SubpartB, Unintentional Radiators
Supplementary Information:
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference,
and (2) this device must accept any interference received, including interference

that may cause undesired operation.

Representative Person’s Name: ~ James

Signature: Kw"’/

Date : May 12,2017




EU Declaration of Conformity NSReck

For the following equipment:

Motherboard

(Product Name)
X570 Taichi / ASRock

(Model Designation / Trade Name)

ASRock Incorporation

(Manufacturer Name)

2F,, No.37, Sec. 2, Jhongyang S. Rd., Beitou District, Taipei City 112, Taiwan (R.O.C.)

(Manufacturer Address)

X EMC —Directive 2014/30/EU (from April 20th, 2016)
0 EN 55022:2010/AC:2011 Class B EN 55024:2010/A1:2015
EN 55032:2012+AC:2013 Class B EN 61000-3-3:2013
EN 61000-3-2:2014

RED—Directive 2014/53/EU
0O EN 300 328 V2.1.1 X1 EN 301 489-17 V3.1.1
0O EN 301893 V2.1.1 0O EN 301 489-3 V2.1.1
0O EN 300220 V3.1.1
OLVD —Directive 2014/35/EU (from April 20th, 2016)
0O EN 60950-1: 2011+ A2: 2013 0O EN 60950-1 : 2006/A12: 2011

ce

RoHS — Directive 2011/65/EU
CE marking

(EU conformity marking)

ASRock EUROPE B.V.

(Company Name)
Bijsterhuizen 1111 6546 AR Nijmegen The Netherlands

(Company Address)

Person responsible for making this declaration:

>

(Name, Surname)
A.V.P

(Position / Title)
June 28, 2019
(Date)

P/N: 15G062160011AK V1.1
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